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Preface

Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of MICRO-STAR INTERNA-
TIONAL. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is
given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improve-
ment and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks
All trademarks in this manual are properties of their respective owners.
B MSI®is registered trademark of Micro-Star Int’l Co.,Ltd.
NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.
ATI® is registered trademark of AMD Corporation.
AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.
Intel® is registered trademarks of Intel Corporation.
Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.
AMI® is registered trademark of American Megatrends Inc.
Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.
Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.
Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.
Netware® is registered trademark of Novell, Inc.
Lucid® is trademark of LucidLogix Technologies, Ltd.
VIA® is registered trademark of VIA Technologies, Inc.
ASMedia® is registered trademark of ASMedia Technology Inc.
iPad, iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc.

Revision History

Revision Revision History Date
V1.0 First release 2011/12
V1.2 Update specification 2012/02
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Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user’s
manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please
try the following help resources for further guidance.

[@ Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and
other information: http://www.msi.com/service/download

@ Contact our technical staff at: http://support.msi.com

Safety Instructions
B Always read the safety instructions carefully.

Keep this User’'s Manual for future reference.
Keep this equipment away from humidity.
Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment
from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.

B Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connecting the
equipment to the power inlet.

B Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place any-
thing over the power cord.

® Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
B All cautions and warnings on the equipment should be noted.

B Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause electrical
shock.

® |f any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:

O The power cord or plug is damaged.
O Liquid has penetrated into the equipment.
O The equipment has been exposed to moisture.

O The equipment does not work well or you can not get it work according to User’s
Manual.

O  The equipment has been dropped and damaged.

O The equipment has obvious sign of breakage.

® DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT ABOVE 60°C (140°F),
IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.




Preface

FCC-B Radio Frequency Interference Statement
This equipment has been tested and found

to comply with the limits for a Class B digi-
tal device, pursuant to Part 15 of the FCC 0 N 1 996
Rules. These limits are designed to provide

reasonable protection against harmful inter-

ference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruc-
tions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be deter-
mined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the measures listed below.

O Reorient or relocate the receiving antenna.
O Increase the separation between the equipment and receiver.

O Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

O Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for com-
pliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply
with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

C Micro-Star International
MS-7752

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the follow-
ing two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
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Battery Information
European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as
unsorted household waste. Please use the public collection system to
return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Taiwan:
For better environmental protection, waste batteries should be collected
u separately for recycling or special disposal.

BEEhFEE

California, USA:

The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling
when recycled or disposed of in California.

For further information please visit:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regula-
tion (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI
provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

BSMI EMI &R
BLERE:

ERFEEIER , ERENRETERR K THSENERETE , FEEBERT
EAESWERROELEENHE,
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WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must re-
mind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Electron-

ic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005,

products of “electrical and electronic equipment” cannot be discarded as mu- |
nicipal wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment

will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will com-
ply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products
that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemal der Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate durfen Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt werden. MSI
hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in
die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus
zurlickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt aus-
schliesslich an einer lokalen Altgeratesammelstelle in lhrer Nahe.

FRANCAIS
En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement élec-
triques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 ao(t 2005, que les
produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les décharges ou
tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de
récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative
au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par con-
séquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

PYCCKUI

Komnanusa MSI npegnpvHuMaeT akTUBHblE AeCTBUS MO 3allMTe OKpyXatoLlen cpeabl,
No3TOMY HaroMMHaeM BaM, YTO....

B cootBeTCcTBUM C AnpekTuBol EBponeiickoro Cotosa (EC) no npepoTBpallyeHuto
3arpsi3HEHNsI OKpy>KatoLLieli Cpefibl UCTMOSIb30BAHHbLIM 3NEKTPUYECKMM W 3MEKTPOHHbLIM
obopynosaHuem (aupektuea WEEE 2002/96/EC), BcTynatowelri B cuny 13

asrycta 2005 roga, n3genus, OTHOCSALLMECS K ANIEKTPUYECKOMY U 3NIEKTPOHHOMY
060pyaoBaHMio, HE MOTYT paccMaTpuBaThCs Kak GbITOBOV Mycop, NOITOMY
NpPON3BOANTENN BhILLENEPEUNCIIEHHOTO SNEKTPOHHOIO 060pyAoBaHMs 06s13aHbI
NPUHUMATL ero Ans nepepaboTku No OKOHYaHUKM cpoka cnyxbbl. MS| 06sa3yeTcs
cobnoaate TpeboBaHMs No Npuemy NPOAyKLUW, MPoAaHHoN nod mapkon MSI Ha
TeppuTopun EC, B nepepaboTKy No OKOHYaHUM cpoka cnybbl. Bbl MoxeTe BEpHYTb
3TV U3JenVs B CNeLuanvaMpoBaHHble NyHKTbI npuema.

Vi
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ESPANOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea en materia de desechos y/o equi-
pos electronicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos
clasificados como “eléctricos y equipos electrénicos” no pueden ser depositados en
los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electronicos,
estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su periodo de vida.
MSI estara comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en
la Unién Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos
en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una
empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS
Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische
en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kun-
nen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten
worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.
MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI
dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op
lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzeée koje vodi racuna o okolini i prirodnoj
sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektricnoj opremi, Di-
rektiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju
pod “elektronsku i elektricnu opremu” ne mogu vise biti odbaceni kao obi¢an otpad i
proizvodaci ove opreme bice prinudeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog
uobiCajenog veka trajanja. MSI ¢e postovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda
kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proiz-
vode mozete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze srodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI przy-
pomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (“UE”) dotyczaca odpaddw produktéw elektry-
cznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13 sierpnia
2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie moga by¢ trak-
towane jako $mieci komunalne, tak wigc producenci tych produktéw beda zobowigzani
do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z uzycia. MSI wypehi
wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wy-
cofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwraca¢ w wyznaczonych punktach
zbiorczych.

vii
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TURKGE
Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada gevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/EC
Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gecerli olmak lzere, elektrikli
ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢ope atilamayacak ve bu elektonik cihazlarin
ureticileri, cihazlarin kullanim sureleri bittikten sonra Urtnleri geri toplamakla ytkimli
olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markali Grtnlerin kullanim sureleri bittiginde MSI
uriinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi icerisinde olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama
noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY
Zalezi nam na ochrané Zivotniho prostfedi - spoleénost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych vyrobkd
2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické a elektronické
vyrobky” v bézném komunalnim odpadu a vyrobci elektronickych vyrobku, na které se
tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové vyrobky zpét po skonceni je-
jich Zivotnosti. Spolecnost MSI spini pozadavky na odebirani vyrobk( znacky MSI,
prodavanych v zemich EU, po skonceni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky muzete odevzdat
v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kdrnyezetiinket megvédjuk, illetve kérnyezetvéddékent fellépve
az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurodpai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatalyba lep6, az elektromos és elek-
tronikus berendezések hulladékairol szolé 2002/96/EK iranyelve szerint az elektromos
és elektronikus berendezések tébbé nem kezelhetdek lakossagi hulladékként, és az
ilyen elektronikus berendezések gyartoi kdtelessé valnak az ilyen termékek visszavé-
telére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapc-
solatos kdvetelményeket az MSI markanév alatt az EU-n belll értékesitett termékek
esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen termékeket a legkézelebbi gyUjtéhelyre
viheti.

ITALIANO
Per proteggere I'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva del’lUnione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici
ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti
alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono piu essere eliminati come
rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto
alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti
marchiati MSI che sono stati venduti allinterno dell’'Unione Europea alla fine del loro
ciclo di vita. E possibile portare i prodotti nel piti vicino punto di raccolta
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Mainboard Specifications

Processor Support

® 3rd Generation Intel® Core™ i7 / Core™ i5/ Core™ i3 / Pentium®/ Celeron®processors
in an LGA 1155 socket
(For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Chipset

m |ntel®Z77/ Z75 chipset

Memory Support

m 4x DDR3 DIMMs support DDR3 2667*(OC)/ 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1866*(OC)/
1600/ 1333/ 1066 DRAM (32GB Max)

® Supports Dual-Channel mode
(*OC = OverClocking, for more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
= Supports LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek® 8111E

Audio
= |ntegrated HD audio codec by Realtek® ALC892
m 8-channel audio with jack sensing
® Compliant with Azalia 1.0 Spec
SATA
m 2x SATA 6Gb/s ports
- (SATA1~2) by Intel® 277/ 275
m 4x SATA 3Gb/s ports
- (SATA3~6) by Intel® 277/ 275
RAID
m SATA1~6 support Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/
10) by Intel® Z77/ Z75
USB 3.0
m 2x USB 3.0 rear IO ports by Intel® 277/ Z75
m 1x USB 3.0 onboard connector by Intel® Z77/ Z75
Multi-GPU

® Supports ATI® CrossFire™ Technology
= Supports NVIDIA® SLI™ Technology

En-2



Connectors & Buttons

m Back panel
- 1x PS/2 keyboard/ mouse port
1x Clear CMOS button
1x Coaxial S/PDIF-out port
1x Optical S/PDIF-out port
4x USB 2.0 ports
2x USB 3.0 ports
1x LAN port
6x audio ports
1x HDMI® port**, supporting a maximum resolution of 1920x1200
1x DVI-D port**, supporting a maximum resolution of 1920x1200
1x VGA port**
** This platform supports dual-display function by any two output ports (HDMI+DVI,
DVI+VGA or VGA+HDMI).
® On-Board
- 3x USB 2.0 connectors
1x USB 3.0 connector
1x Serial port connector
1x TPM Module connector
1x Front Panel Audio connector
1x Chassis Intrusion connector
1x Voice Genie connector (optional)
1x MultiConnect Panel connector (optional)
1x V-Check Points Set (optional)

Slots

m 2x PCle 3.0 x16 slots
m 1x PCle 2.0 x16 slot
- PCI_E7 supports up to PCle x4 speed
m 4x PCle 2.0 x1 slots
- When PCI_E4 is installed, PCI_E3 will be no function.

Form Factor
m ATX (30.5 cm X 24.5 cm)

Mounting Screw Holes
® 9x mounting holes

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could search
the product web page and find details on our web address below

http://www.msi.com/index.php

En-3
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Connectors Quick Guide

SYSFAN2
JPWR2

CPU

CPUFAN

DIMM4
DIMM3
DIMM2

DIMM1 SYSFAN3

JTURBO1

FH

Back __|
Panel

PCI_E1
PCI_E2
PCI_E3
PCI_E4

JBAT1
PCI_E5

PCI_E6

— FV1

T SYSFAN1

[
— SATA3_4
— SATA5_6

B'— JusSB4

= JCH

=

PCI_E7

EEERREREEN

JAUD1 JCOM1

SYSFAN4

JTPM1

JFP1
JFP2

JDLED3

JUSB2

JUSB1
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Connectors Reference Guide

Port Name Port Type Page
Back Panel En-6

CPU LGA1155 CPU Socket En-8

CPUFAN,SYSFAN1~4 Fan Power Connectors En-18
DIMM1~4 DDR3 Memory Slots En-14
FV1 Voltage Checkpoints Connector En-23
JAUD1 Front Panel Audio Connector En-19
JBAT1 Clear CMOS Jumper En-24
JCH Chassis Intrusion Connector En-21
JCOM1 Serial Port Connector En-22
JDLED3 Voice Genie Connector En-22
JFP1, JFP2 Front Panel Connectors En-19
JPWR1 ATX 24-pin Power Connector En-13
JPWR2 ATX 8-pin Power Connector En-13
JTPM1 TPM Module connector En-21
JTURBO1 MultiConnect Panel Connector En-22
JUSB1~3 USB 2.0 Expansion Connectors En-20
JUSB4 USB 3.0 Expansion Connector En-20
PCI_E2,5,7 PCle x16 Expansion Slots En-16
PCI_E1, 3,4,6 PCle x1 Expansion Slots En-16
SATA1~2 SATA 6Gb/s Connectors En-17
SATA3~6 SATA 3Gb/s Connectors En-17

En-5
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Back Panel Quick Guide

Coaxial
Mouse/Keyboard  g/pDIF-out YUSB20Port  LAN VGA Port

)
B EE o 0 O

USB 2.0 Port Optical  HDMIPort  USB 3.0 Port DVI-D Port
S/PDIF-Out

Il W1
HIE

Clear CMOS Button

» Mouse/Keyboard
A combination PS/2® mouse/keyboard DIN connector for a PS/2® mouse/keyboard.

> Clear CMOS Button

There is CMOS RAM present on board that is powered by an external battery to store
system configuration data. Using CMOS RAM, the system can automatically boot into
the operating system (OS) every time it is turned on. If you wish to clear the system
configuration, press the button to clear the data.

» Coaxial S/PDIF-Out

This S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for
digital audio transmission to external speakers through an coaxial cable.

» Optical S/PDIF-Out

This S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for digi-
tal audio transmission to external speakers through an optical fiber cable.

»USB 2.0 Port

The USB 2.0 port is for attaching USB 2.0 devices such as keyboard, mouse, or other
USB 2.0-compatible devices.

»USB 3.0 Port

USB 3.0 port is backward-compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer
rate up to 5 Gbit/s (SuperSpeed).

In order to use USB 3.0 devices, you must connect to a USB 3.0 port. If a USB cable is
used, it must be USB 3.0 compliant.

En-6



»LAN Yellow Green/ Orange
The standard RJ-45 LAN jack is for connecting to a
Local Area Network (LAN).

LED | Color LED State Condition

Left Yellow | Off LAN link is not established.
On(Steady) LAN link is established.
On(flashing) The computer is communicating with another computer on the

network.

Right | Green Off 10 Mbits/sec data rate

On 100 Mbits/sec data rate
Orange | On 1000 Mbits/sec data rate

HoIml

» HDMI Port  #eroermimon muinivenia wrerace

The High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is an all-digital audio-video interface
that is capable of transmitting uncompressed streams. HDMI supports all types of TV
formats, including standard, enhanced, or high-definition video, plus multi-channel digi-
tal audio on a single cable.

»VGA Port

The DB15-pin female connector is provided for monitor.

> DVI-D Port

The DVI-D (Digital Visual Interface- Digital) connector can be connected to a LCD
monitor, or a CRT monitor with an adapter. To connect a monitor, please refer to the
monitor’s manual for more information.

This platform supports dual-display function by any two output ports (HDMI+DVI,
DVI+VGA or VGA+HDMI).

HDMI+DVI DVI+VGA VGA+HDMI
Extend mode
) o o o
(Extend the desktop to the second monitor)
Clone mode
. o o o
(Two monitors have the same screen)

> Audio Ports

These connectors are used for audio devices. The color of the jack refers to the function
of the connector.

m  Blue-Line in: Used for connecting external audio outputting devices.
Green- Line out: Used as a connector for speakers or headphone.

Pink- Mic: Used as a connector for a microphone.

Black- RS-Out: Rear surround sound line out in 4/ 5.1/ 7.1 channel mode.
Orange- CS-Out: Center/ subwoofer line out in 5.1/ 7.1 channel mode.
Gray- SS-Out: Side surround sound line out in 7.1 channel mode.
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CPU (Central Processing Unit)

e N
Introduction to the LGA 1155 CPU

The surface of the LGA 1155 CPU has two alignment keys and a yellow triangle to
assist in correctly lining up the CPU for mainboard placement. The yellow triangle
is the Pin 1 indicator.

Alignment Key Alignment Key

Yellow triangle is the
Pin 1 indicator

. /

Impontant

Overheating

Overheating can seriously damage the CPU and mainboard. Always make sure the
cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply an
even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to
enhance heat dissipation.

Replacing the CPU
When replacing the CPU, always turn off the system’s power supply and unplug the
power supply’s power cord to ensure the safety of the CPU.

Overclocking
This mainboard is designed to support overclocking. Before attempting to overclock,
please make sure that all other system components can tolerate overclocking. Any
attempt to operate beyond product specifications is not recommend. MSI does not
guarantee the damages or risks caused by inadequate operation beyond product
specifications.
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CPU & Cooler Installation

When installing a CPU, always remember to install a CPU cooler. A CPU cooler is
necessary to prevent overheating and maintain system stability. Follow the steps below
to ensure correct CPU and CPU cooler installation. Wrong installation can damage both
the CPU and the mainboard.

1. Unhook and lift the loading lever to 2. The loading plate should
the fully open position. automatically lift up as the loading
lever is pushed to the fully open
position. Do not touch any of the

CPU socket pins.

3. Line up the CPU to fit the CPU 4. Close the loading plate and remove
socket. Be sure to hold the CPU by the plastic protective cap.
the base with the metal contacts
facing downward. The alignment
keys on the CPU will line up with the
edges of the CPU socket to ensure a
correct fit.
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5. Inspect the CPU to check if it is
properly seated in the socket. Press
the loading lever down and lock it
under the retention tab.

7. Locate the CPU fan connector on the
mainboard.

Evenly spread a thin layer of
thermal paste (or thermal tape) on
the top of the CPU. This will help in
heat dissipation and prevent CPU
overheating.

Place the heatsink on the mainboard
with the fan’s wires facing towards the
fan connector and the hooks matching
the holes on the mainboard.
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9. Push down on the heatsink until the 10. Inspect the mainboard to ensure that

four clips get wedged into the holes the clip-ends have been properly
on the mainboard. Press the four locked in place.

hooks down to fasten the cooler. As

each hook locks into position a click

should be heard.

Mainboard ’_*_‘

Hook

11. Finally, attach the CPU fan cable

to the CPU fan connector on the

mainboard.

Do not touch the CPU socket pins.

Confirm that the CPU cooler has formed a tight seal with the CPU before booting
your syste.

Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering
the socket with the plastic cap.

Please refer to the documentation in the CPU cooler package for more details about
CPU cooler installation.
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Mounting Screw Holes

When installing the mainboard, first install the necessary mounting stands required for
an mainboard on the mounting plate in your computer case. If there is an 1/O back plate
that came with the computer case, please replace it with the 1/O backplate that came
with the mainboard package. The I/O backplate should snap easily into the computer
case without the need for any screws. Align the mounting plate’s mounting stands with
the screw holes on the mainboard and secure the mainboard with the screws provided
with your computer case. The locations of the screw holes on the mainboard are shown
below. For more information, please refer to the manual that came with the computer
case.

°

“sje|dyoeq O/

ayj UO S8|0Y 8y} yum dn aul| pjnoys

Aoy "esed Jondwod sy} Jo Jeal ay)
pJemoy Buioe} aq pjnoys spod O/ 8yL

=

°a° | ——| —
<0 s )

0: -0: -0:

Impoentant

* Install the mainboard on a flat surface free from unnecessary debris.

» To prevent damage to the mainboard, any contact between the mainboard circuitry
and the computer case, except for the mounting stands, is prohibited.

* Please make sure there are no loose metal components on the mainboard or within
the computer case that may cause a short circuit of the mainboard.
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Power Supply
JPWR1: ATX 24-pin Power Connector

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the ATX
24-pin power supply, align the power supply cable with the connector and firmly press
the cable into the connector. If done correctly, the clip on the power cable should be
hooked on the mainboard’s power connector.

JPWR2: ATX 8-pin Power Connector

This connector provides 12V power to the CPU.

Impontant

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power sup-
ply to ensure stable operation of the mainboard.
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Memory

These DIMM slots are used for installing memory modules. For more information on
compatible components, please visit http://www.msi.com/service/test-report

DDR3 : |
240-pin, 1.5V [ | ]

| 1 1 |
48x2=96 pin 72x2=144 pin

Dual-Channel mode Population Rule

In Dual-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with two
data bus channels simultaneously. Enabling Dual-Channel mode can enhance system
performance. The following illustrations explain the population rules for Dual-Channel

mode.
O

®

Cremsmmmmm——— | |nstalled

===s | Empty

Impontant

* DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2, and the DDR3 standard
is not backward compatible. Always install DDR3 memory modules in DDR3 DIMM
slots.

» To ensure system stability, memory modules must be of the same type and density
in Dual-Channel mode.

» Due to chipset resource usage, the system will only detect up to 31+ GB of memory
(not full 32 GB) when all DIMM slots have 8GB memory modules installed.
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Installing Memory Modules

1. Unlock the DIMM slot by pushing the mounting clips to the side. Vertically insert the
memory module into the DIMM slot. The memory module has an off-center notch on
the bottom that will only allow it to fit one way into the DIMM slot.

2. Push the memory module deep into the DIMM slot. The plastic clips at each side
of the DIMM slot will automatically close when the memory module is properly seat
and an audible click should be heard.

3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM slot’s
side clips.

En-15



MS-7752 Mainboard
|
Expansion Slots

This mainboard contains numerous ports for expansion cards, such as discrete graph-
ics or audio cards.

PCle (Peripheral Component Interconnect Express) Slot
The PCle slot supports the PCle interface expansion card.

PCle 3.0 x16 Slot

PCle 2.0 x16 Slot

PCle 2.0 x1 Slot

Impontant

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and un-
plug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion card’s
documentation to check for any necessary additional hardware or software changes.
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Internal Connectors
SATA1~6: SATA Connector

This connector is a high-speed SATA interface port. Each connector can connect to one
SATA device. SATA devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and
optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).

SATA1~2 (6Gbrs, by Intel® 277/ Z75)
SATA3~6 (3Gbrs, by Intel® 277/ Z75)

SATA3
SATA6

SATA5

Impontant

* Many SATA devices also need a power cable from the power supply. Such devices
include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD / DVD /
Blu-Ray). Please refer to the device’s manual for further information.

» Many computer cases also require that large SATA devices, such as HDDs, SSDs,
and optical drives, be screwed down into the case. Refer to the manual that came
with your computer case or your SATA device for further installation instructions.

* Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during
transmission otherwise.

» SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is rec-
ommended that the flat connector be connected to the mainboard for space saving
purposes.
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Impontant

CPUFAN,SYSFAN1~4: Fan Power Connectors

The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the mainboard has
a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed fan
with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Remember to connect
all system fans. Some system fans may not connect to the mainboard and will instead
connect to the power supply directly. A system fan can be plugged into any available
system fan connector.

CPUFAN

O/)"’(‘oo’"
SYSFAN1/
\K\, SYSFAN2
2o

SYSFAN3/
SYSFAN4

» Please refer to your processor’s official website or consult your vendor to find
recommended CPU cooling fans.

* The CPUFAN, SYSFAN1, SYSFANZ2 connectors support Smart Fan Control with
liner mode. The Control Center Il utility can be installed to automatically control the
fan speeds according to the CPU'’s and system'’s temperature.

« If there are not enough ports on the mainboard to connect all system fans, adapters
are available to connect a fan directly to a power supply.

» Before first boot up, ensure that there are no cables impeding any fan blades.
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JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors connect to the front panel switches and LEDs. The JFP1 connector is
compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide. When installing the
front panel connectors, please use the enclosed mConnectors to simplify installation.
Plug all the wires from the computer case into the mConnectors and then plug the
mConnectors into the mainboard.

Imponrtant

* On the connectors coming from the case, pins marked by small triangles are positive
wires. Please use the diagrams above and the writing on the mConnectors to
determine correct connector orientation and placement.

» The majority of the computer case’s front panel connectors will primarily be plugged
into JFP1.

JAUD1: Front Panel Audio Connector

This connector allows you to connect the front audio panel located on your computer
case. This connector is compliant with the Intel® Front Panel /O Connectivity Design
Guide.
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JUSB1~3: USB 2.0 Expansion Connectors

This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as USB
HDDs, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.

* The MB layout in this figure is for reference only.

USB 2.0 Bracket (optional)

Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible dam-
age.

JUSB4: USB 3.0 Expansion Connector

The USB 3.0 port is backwards compatible with USB 2.0 devices. It supports data trans-
fer rates up to 5Gbits/s (SuperSpeed).

i * The MB layout in this figure is for reference only.

USB 3.0 Bracket (optional)

Imponrtant
* Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

» To use a USB 3.0 device, you must connect the device to a USB 3.0 port through an
optional USB 3.0 compliant cable.
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JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the computer case is
opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this
intrusion and a warning message will flash on screen. To clear the warning, you must
enter the BIOS utility and clear the record.

JTPM1: TPM Module connector
This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM
security platform manual for more details and usages.

TPM module is optional

hwt o1y

* The MB layout in this figure is for reference only.
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JDLEDS3: Voice Genie Connector (optional)

This connector is used to link to the voice control module (optional). Please refer to its
user guide for more details and usages.

JTURBO1: MultiConnect Panel Connector (optional)

This connector is used to connect an optional front panel for controling the OC Genie and
some additional functions. Please refer to its user guide for more details and usages.

-
N
e d
@ 1
RSy
e
o

JCOM1: Serial Port Connector

This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives 16
bytes FIFOs. You can attach a serial device.
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FV1: Voltage Checkpoints Connector (optional)

Thesevoltagecheckpointareusedtomeasurethecurrentsystemvoltages. Amultimeter(not
included) will be required to check voltages. To check the voltage, please use the included
voltage checkpointcablesincludedinthe mainboard package. Attachthe positivelead ofthe
multimeter to the voltage checkpoint cable and the negative lead to the ground connector.

GND

GND

PCH_1P05

VCC_DDR

CPU_GFX

CPU_VTT

[ E E E E E E

VCCP

Point Description
GND (pin 6, pin 7) Ground

PCH_1PO05 (pin 5) PCH 1.5 voltage. The PCH voltage is the voltage supplied to
the Platform Controller Hub.

VCC_DDR (pin 4) Memory voltage. The DDR memory voltage is the voltage
supplied to the DDR memory modules on the mainboard.
Lower memory timings may require higher voltages to
maintain system stability.

CPU_GFX (pin 3) The CPU_GFX voltage is the voltage supplied to the
integrated graphics processor located on the CPU.
CPU_VTT (pin 2) CPU IO voltage (Uncore). The CPU IO voltage is the voltage

supplied to the Uncore on the CPU. Higher overclocks may
require a higher CPU |0 voltage to maintain stability.

VCCP (pin 1) CPU core voltage. The CPU voltage is the voltage suppoied
to the CPU core. Higher overclocks may require higher CPU
core voltages to maintain stability.
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Jumpers
JBAT1: Clear CMOS Jumper

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on the
mainboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the system can
automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you want
to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS RAM.

]

1

Keep Data Clear Data

Impontant

You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off. Afterwards,
open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on because it will
damage the mainboard.
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LED Status Indicators

CPU_PHASE LEDs

These LEDs will change according to CPU loading. The higher the power phase num-
ber, the more reliable the power flow to the processor.
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BIOS Setup

Click BIOS 1l is developed by MSI that provides a graphical user interface for setting
parameters of BIOS by using the mouse and the keybord.

With the Click BIOS II, users can change BIOS settings, monitor CPU temperature,
select the boot device priority and view system information such as the CPU name,
DRAM capacity, the OS version and the BIOS version. Users can import and export
parameters data for backup or sharing with friends. After connecting to Internet, users
can browse the internet, check mail and live update your system.

Entering

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process.
When the message below appears on the screen, press <DEL> key to enter Setup.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, restart
the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may also
restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

Impoenrtant

The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous
update for better system performance. Therefore, the description may be slightly
different from the latest BIOS and should be held for reference only.

Overview
After entering CLICK BIOS |I, the following screen is displayed.
System
Temperature = information
monitor mSI 09:53
Tempsmlu’rf 5 BOOt menu
Mode e . . ®
SeleCtlon ;S% SYAmNrZAeﬂD OCG@NBH BOOt deVIce
= - priority bar
BIOS menu
selection SETTINGS BROWSER
e |
—
BIOS menu
UTILITIES selection
SECURITY
Menu display
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The pictures in this guide are for reference only and may vary from the product you
purchased. Please refer to the actual screens of your system for detailed information.

» Temperature monitor
This block shows the temperature of the processor and the mainboard.

» System information
This block shows the time, date, CPU name, CPU frequency, DRAM frequency, DRAM
capacity and the BIOS version.

»BIOS menu selection
These blocks are used to select menus of BIOS. The following options are available:

m  SETTINGS - Use this menu to specify your settings for chipset features, boot

device.

m  OC - This menu contains items of the frequency and voltage adjustments.
Increasing the frequency can get better performance, however high frequency
and heat can cause instability, we do not recommend general users to
overclock.

ECO - This menu is related to energy-saving settings.

BROWSER - This feature is used to enter the MSI Winki web browser.
UTILITIES - This menu contains utilities for backup and update.

SECURITY - The security menu is used to keep unauthorized people from
making any changes to the settings. You can use these security features to
protect your system.

»Boot device priority bar
You can move the device icons to change the boot priority.

»Boot menu

This button is used to open a boot menu. Click the item to boot the system from the
device instantly.

> Mode selection

This feature allows you to load presets of energy saving or overclocking.

»Menu display

This area provides BIOS setting menu that allows you to change parameters.

Boot device priority bar

This bar shows the priority of the boot devices. The light icons indicate that the
devices are available.

Boot device priority

High priority » Low priority

Click and draw the icon to left or right to specify the boot priority.
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Operation

Click BIOS 1l allows you to control BIOS settings with the mouse and the keyboard. The
following table lists and describes the hot keys and the mouse operations.

Hot key Mouse Description

<t loe> @ Select Item

Move the cursor

<Enter> :\@j) Select Icon/ Field

Click/ Double-
click the left
button

<Esc> N Jump to the Exit menu or return to the previous from
. a submenu

L

Click the right

button

<+> Increase the numeric value or make changes

<-> Decrease the numeric value or make changes

<F1> General Help

<F4> CPU Specifications

<F5> Enter Memory-Z

<F6> Load optimized defaults

<F10> Save Change and Reset

<F12> Save a screenshot to a FAT/FAT32 USB drive
Sub-Menu

An arrow symbol appears to the left of certain fields that means it contains a sub-menu.
A sub-menu contains additional options for a field parameter. You can use arrow keys
(4 ) or mouse to highlight the field and press <Enter> or mouse double left click to
enter the sub-menu. If you want to return to the previous menu, just press the <Esc >
or click the right mouse button.

General Help

Click BIOS Il provides General Help window. You can call up the window from any BIOS
menu by simply pressing <F1> or click HELP on BIOS setting screen. The Help window
lists the appropriate keys to use and the possible selections for the highlighted item.
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OC Menu

This menu is for advanced users who want to overclock the mainboard.

msi;

Temperature

CcPU BE"C

BROWSER

UTILITIES

[Enabled]

SECURITY

» Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.

» Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, can void your warranty or

severely damage your hardware.

 If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use OC Genie for easy

overclocking.

> Current CPU / DRAM Frequency

These items show the current clocks of CPU and Memory speed. Read-only.

» CPU Base Frequency [10KHz]

Allows you to set the CPU Base clock (in 10KHz increments). You may overclock the
CPU by adjusting this value. Please note that overclocking behavior and stability is not

guaranteed.
» Adjust CPU Ratio

Controls the multiplier that is used to determine internal clock speed of the processor.

This feature can only be changed if the processor supports this function.

» Adjusted CPU Frequency
It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

» Adjust CPU Ratio in OS

Enable this item to allow CPU ratio changes in the OS by using MSI Control Center.

> Internal PLL Overvoltage
This item is used to adjust the PLL voltage.
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»EIST

Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance level of the
microprocessor whether the computer is running on battery or AC power. This field only
appears with installed CPUs that support this technology.

> Intel Turbo Boost
Enables or disables Intel Turbo Boost which automatically boosts CPU performance
above rated specifications (when applications requests the highest performance state
of the processor).
»OC Genie Button Operation
This item is used to enable/disable the OC Genie button operation.
» Customize OC Genie
This item is used to select whether OC Genie parameters are customized by user.
Setting to [MSI] OC Genie will use default OC related parameters to overclock the
system. Selecting [Customize] allows you to configure the following related “Customize
OC Genie option” sub-menu manually for OC Genie.
» Customize OC Genie option
Press <Enter> to enter the sub-menu.
» Customize CPU Ratio
This item allows you to specific the CPU ratio for OC Genie function.
»My GT Overclock
This item allows you to enable/ disable the overclocking of integrated graphics for
OC Genie function.
»GT Ratio
This item allows you to specific the GT ratio for OC Genie function.
> Adjusted my GT Ratio
It shows the iGPU frequency when OC Genie is started. Read-only.
» Customize DRAM Frequency
This item allows you to specific the DRAM frequency for OC Genie function.
> Adjusted My DRAM Frequency
It shows the adjusted DRAM frequency when OC Genie is started. Read-only.
» Extreme Memory Profile (X.M.P)
This item is used to enable/disable the Intel Extreme Memory Profile (XMP) when
OC Genie is started.

» My OC Genie Intel C-State
This item is used to enable/disable the Intel C-State when OC Genie is started.

» My OC Genie Package C State limit
This field allows you to specific the C-state mode for OC Genie function.

» My OC Genie Long duration power limit
This field allows you to customize Long duration power limit for OC Genie function.
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» My OC Genie Long duration maintained
This field allows you to customize Long duration maintained for OC Genie function.

» My OC Genie Short duration power limit
This field allows you to customize Short duration power imit for OC Genie function.

»My CPU Core Voltage/ My OC Genie CPU 1/O Voltage/ My OC Genie DRAM
Voltage/ My OC Genie GPU Voltage

These items are used to specific the voltage of CPU, Memory, GPU and chipset for

OC Genie function.

» Current CPU Core Voltage/ Current CPU I/O Core Voltage/ Current DRAM Voltage/
Current GPU Voltage
These items show current CPU/ CPU 1/0/ DRAM/ GPU voltage. Read-only.

» DRAM Reference Clock
This item allows you to specific the DRAM Reference Clock for CPU. Please note the
overclocking behavior is not guaranteed.

» DRAM Frequency
This item allows you to adjust the DRAM frequency. Please note the overclocking
behavior is not guaranteed.

» Adjusted DRAM Frequency
It shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

» Extreme Memory Profile (X.M.P)
This item is used to enable/disable the Intel Extreme Memory Profile (XMP). For further
information please refer to Intel’s official website.

» DRAM Timing Mode

Select whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence Detect)
EEPROM on the DRAM module. Setting to [Auto] enables DRAM timings and the
following “Advanced DRAM Configuration” sub-menu to be determined by BIOS based
on the configurations on the SPD. Selecting [Link] or [Unlink] allows users to configure
the DRAM timings for each channel and the following related “Advanced DRAM
Configuration” sub-menu manually.

» Advanced DRAM Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu.

» Command Rate
This setting controls the DRAM command rate.

»tCL

Controls CAS latency which determines the timing delay (in clock cycles) of starting
a read command after receiving data.

»tRCD

Determines the timing of the transition from RAS (row address strobe) to CAS
(column address strobe). The less clock cycles, the faster the DRAM performance.
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»tRP

Controls number of cycles for RAS (row address strobe) to be allowed to pre-charge.
If insufficient time is allowed for RAS to accumulate before DRAM refresh, the DRAM
may fail to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed
in the system.

> tRAS

Determines the time RAS (row address strobe) takes to read from and write to
memory cell.

»tRFC

This setting determines the time RFC takes to read from and write to a memory
cell.

»tWR

Determines minimum time interval between end of write data burst and the start of a
pre-charge command. Allows sense amplifiers to restore data to cell.

»tWTR

Determines minimum time interval between the end of write data burst and the start
of a column-read command; allows I/O gating to overdrive sense amplifies before
read command starts.

»tRRD

Specifies the active-to-active delay of different banks.

»tRTP

Time interval between a read and a precharge command.
»tFAW

This item is used to set the tFAW (four activate window delay) timing.
»tWCL

This item is used to set the tWCL (Write CAS Latency) timing.
»tCKE

This item is used to set the Pulse Width for DRAM module.
»tRTL

This item is used to set Round Trip Latency settings.

» Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu. And you can set the advanced memory timing
for each channel.

»GT OverClocking
This item allows you to enable/ disable the overclocking of integrated graphics.

> GT Ratio

This setting controls the ratio of integrated graphics frequency to enable the integrated
graphics to run at different frequency combinations.

> Adjusted GT Frequency

It shows the iGPU frequency. Read-only.
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» Spread Spectrum
This function reduces the EMI (Electromagnetic Interference) generated by modulating
clock generator pulses.

Impoenrtant

« Ifyou do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal system
stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the value of Spread
Spectrum for EMI reduction.

» The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and the
system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum value, please
consult your local EMI regulation.

* Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight
jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your
overclocked processor to lock up.

»Vdroop Control
This item is used to select the VDroop control mode.

»CPU Core OCP Expander

This item is used to expand the limitation of CPU Over Current Protection. The higher
expanding value indicates less CPU protection. So please adjust the CPU voltage
carefully if needed.

»CPU Core Engine Speed

This item allows you to increase the PWM working speed to stabilize CPU Core voltage
and minimize ripple range. Increasing the PWM working speed will cause higher
temperture of MOSFET. So please make sure a cooling solution is well-prepared for
MOSFET before you increase the value.

»CPU Core Voltage/ DRAM Voltage/ GPU Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU
PLL Voltage/ DDR_VREF_CA_A/DDR_VREF_CA_B/DDR_VREF_DA_A/DDR_VREF_
DA _B/PCH 1.05

These items are used to adjust the voltage of CPU, Memory, GPU and chipset.

» Current CPU Core Voltage/ Current CPU 1/O Core Voltage/ Current DRAM Voltage/
Current GPU Voltage
These items show current CPU/ CPU 1/0/ DRAM/ GPU voltage. Read-only.

» Qverclocking Profiles
Press <Enter> to enter the sub-menu.
» Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Press <Enter> to enter the sub-menu.
» Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Give a name by typing in this item.
» Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Save the current overclocking settings to ROM for selected profile.

» Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Load/ Clear the stored profile settings from ROM.
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» OC Profile Save to USB
Save the current overclocking settings to USB drive.

» OC Profile Load from USB
Load the stored settings from USB drive.

» CPU Specifications

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu highlights all the key features of
your CPU. The information will vary by model and is read-only. You can also access this
information at any time by pressing [F4]. Press <Enter> to enter the sub-menu.

» CPU Technology Support
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu shows the installed CPU
technologies. Read only.

» MEMORY-Z

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu highlights all the settings and
timings of your DIMMs. This information will vary by model and is read-only. You can
also access this information at any time by pressing [F5]. Press <Enter> to enter the
sub-menu.

» DIMM1~4 Memory SPD
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the informations of
installed memory.

» CPU Features

Press <Enter> to enter the sub-menu.

> Active Processor Cores
This item allows you to select the number of active processor cores.

> Limit CPUID Maximum
It is designed to limit the listed speed of the processor to older operating systems.

» Execute Disable Bit

Can prevent certain classes of malicious “buffer overflow” attacks where worms
can try to execute code to damage your system. It is recommended you keep this
enabled always.

> Intel Virtualization Tech

Enhances virtualization and allows the system to act as multiple virtual systems. See
Intel’s official website for more information.

> Intel VT-D Tech

This item is used to enable/disable the Intel VT-D technology. For further information
please refer to Intel’s official website.

»Power Technology

This item allows you to select the Intel Dynamic Power technology mode.

» C1E Support

Enable system to reduce CPU power consumption while idle. Not all processors
support Enhanced Halt state (C1E).

» OverSpeed Protection

Monitors current CPU draw as well as power consumption; if it exceeds a certain
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level, the processor automatically reduces its clock speed. For overclocking, it is
recommended this feature is disabled.

> Intel C-State

C-state is a power management state that detects when the system is idle and
lowers power consumption accordingly.

» Package C State limit

This field allows you to select a C-state mode.

> Long duration power limit (W)

This field allows you to adjust the TDP power limit for the long duration.

» Long duration maintained (s)

This field allows you to adjust the maintaining time for long duration power limit.

> Short duration power limit (W)

This field allows you to adjust the TDP power limit for the short duration.

» Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)

These fields allow you to adjust the TDP limit for the primary/ secondary plane
turbo.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit

These fields show the 1/2/3/4 core ratio limit of CPU.
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Updating the BIOS with Live Update

This section tells you how to update the BIOS by using the Live Update utility before
entering Operating System. Live Update will update the BIOS automatically when
connecting to the Internet. To update the BIOS with the Live Update utility:

1. Click Live Update button m on the BIOS UTILITIES menu. (The Winki must be
installed).

LiveUpdate

-dit connections

‘can activate the connection by clicking
~ this icon, Use connection editor to add new
“and to change settings if necessary.

Status @ m

2. Setup the connection by click the setting button if necessary.
3. Click the next button = 0.

LiveUpdate

date Information :

Verification :

Status

67% |

4. Live Update will automatically detect the version of BIOS and download the
appropriate file.

Confirmation

5. Click the confirm button [JE3] to update the BIOS.

Impoentant

Do not update the BIOS if your system is running fine.
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Software Information

Take out the Driver/Utility Disc that is included in the mainboard package, and place it
into the optical drive. The installation will auto-run, simply click the driver or utility and
follow the pop-up screen to complete the installation. The Driver/Utility Disc contains
the:

- Driver menu : It provides available drivers. Install the driver by your desire and to

activate the device.

- Utility menu : It allows you to install the available software applications.

- Service base menu : Through this menu to link the MSI officially website.

- Product info menu : It shows the newly information of MSI product.

- Security menu : It provides the useful antivirus program.

Imperntant

Please visit the MSI officially website to get the latest drivers and BIOS for better system
performance.
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Installing Winki

BIOS BROWSER and UTILITIES request Winki, please install the "Winki" software
application from MSI Driver Disc in Windows first. And then you can access these two
features by clicking their respective buttons.

To install Winki, follow the steps below:

msi %

mainboard

CHIPSET

Proe jon B ) Exit

1. Power on your computer and enter Windows operating system.

2. Insert MSI Driver Disc into the optical drive. The setup screen will automatically
appear.

3. Click Driver tab.

4. Click OTHERS button.

5. Select Winki to start installing.

6. When finished, restart your computer.
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Spezifikationen

Prozessoren

m Die 3. Generation Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron®
Prozessoren fiir Sockel LGA 1155
(Weitere CPU Informationen finden Sie unter
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Chipsatz

m |ntel®Z77/ Z75 Chipsatz

Speicher

m 4x DDR3 DIMMs unterstiitzen DDR3 2667*(OC)/ 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1866*(OC)/
1600/ 1333/ 1066 DRAM (max. 32GB)

m Unterstutzt Dual-Kanal-Modus
(*OC = Ubertaktung, weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden
Sie unter http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
m Unterstltzt LAN 10/100/1000 Fast Ethernet iber Realtek® 8111E

Audio
= |ntegrierter Realtek® ALC892 HD-Audiocodec
m 8-Kanal Audio-Ausgang mit Anschlusserkennung
m Erflllt die Azalia Spezifikationen
SATA
m 2x SATA 6Gb/s Anschlisse
- (SATA1~2) Uber Intel® 277/ Z75
m 4x SATA 3Gb/s Anschlisse
- (SATA3~6) Uber Intel® 277/ Z75
RAID
® SATA1~6 unterstitzen die Intel® Rapid Storage-Technologie-Enterprise (AHCI/ RAID
0/ 1/ 5/ 10) Uber Intel® Z77/ Z75
USB 3.0
m 2x USB 3.0 riickseitig Uber Intel® Z77/ Z75
m 1x USB 3.0 onboard-Anschluss Uber Intel® Z77/ Z75
Multi-GPU

m Unterstltzt die ATI® CrossFire™ Technologie
= Unterstitzt die NVIDIA® SLI™ Technologie
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Anschliisse & Tasten

® Hintere Ein-/ und Ausgénge
- PS/2 Tastatur-/Mausanschluss x1
Clear CMOS Taste x1
koaxialer S/PDIF-Ausgang x1
optischer S/PDIF-Ausgang x1
- USB 2.0 Anschlisse x4
USB 3.0 Anschliisse x2
LAN Anschluss x1
Audiobuchsen x6
- HDMI® Anschluss x1**, unterstitzt eine maximale Auflésung von 1920x1200
DVI-D Anschluss x1**, unterstitzt eine maximale Aufldsung von 1920x1200
VGA Anschluss x1**
** Diese Plattform unterstiitzt die Doppelanzeigefunktion durch zwei Ausgangs-
Ports (HDMI+DVI, DVI+VGA oder VGA+HDMI).
® On-Board
- USB 2.0 Stiftleisten x3
USB 3.0 Stiftleiste x1
Serielle Stiftleiste x1
TPM Stiftleiste x1
Audio Stiftleiste fir Gehduse Audio Ein-/ Ausgange x1
Gehéausekontaktschalter x1
Voice Genie Anschuss x1 (optional)
MultiConnect Panel Anschluss x1 (optional)
Spannungsmesspunkte x1 (optional)

Steckplatze

m 2x PCle 3.0 x16-Steckplatze
m 1x PCle 2.0 x16-Steckplatz

- PCI_E7 unterstiitzt die Geschwindigkeit bis zu PCle x4
m 4x PCle 2.0 x1-Steckplatze

- Wenn PCI_E4 installiert ist, hat PCI_E3 keine Funktion.

Form Faktor
®m ATX (30,5 cm X 24,5 cm)

Schraubenldcher fiir die Montage
m Schraubenldcher fir die Montage x9

Wenn Sie flr Bestellungen von Zubehdr Teilenummern bendtigen, finden Sie diese auf
unserer Produktseite unter http://www.msi.com/index.php
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Anschlussubersicht

SYSFAN2
JPWR2

CPU

CPUFAN

DIMM4
DIMM3
DIMM2

DIMM1 SYSFAN3

JTURBO1

FH

Ruicktafel —

PCI_E1
PCI_E2
PCI_E3
PCI_E4

JBAT1
PCI_E5

PCI_E6

— FV1

T SYSFAN1

[ E—
— SATA3_4
— SATA5_6

B'— JusSB4

Bt JCI1

=

PCI_E7

EEERREREEN

JAUD1 JCOM1

SYSFAN4

JTPM1

JFP1
JFP2

JDLED3

JUSB2

JUSB1
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Ubersicht der Mainboard-Anschliisse

Port-Name Port-Typ Seite

Back Panel De-6

CPU LGA1155 CPU Sockel De-8

CPUFAN,SYSFAN1~4 Stromanschlisse fir Lifter De-18
DIMM1~4 DDR3 Speichersteckplatze De-14
FV1 Spannungsmesspunkte De-23
JAUD1 Audioanschluss des Frontpanels De-19
JBAT1 Steckbriicke zur CMOS-Léschung De-24
JCi Gehausekontaktanschluss De-21
JCOM1 Serieller Anschluss De-22
JDLED3 Voice Genie Anschluss De-22
JFP1, JFP2 Frontpanel Anschlisse De-19
JPWR1 ATX 24-poliger Stromanschluss De-13
JPWR2 ATX 8-poliger Stromanschluss De-13
JTPM1 TPM Anschluss De-21
JTURBO1 MultiConnect Panel Anschluss De-22
JUSB1~3 USB 2.0 Erweiterungsanschliisse De-20
JUSB4 USB 3.0 Erweiterungsanschluss De-20
PCI_E2,5,7 PCle x16 Erweiterungssteckplatze De-16
PCI_E1, 3,4,6 PCle x1 Erweiterungssteckplatze De-16
SATA1~2 SATA 6Gb/s Anschlisse De-17
SATA3~6 SATA 3Gb/s Anschliisse De-17
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Riicktafel-Ubersicht

Koaxialer

S/PDIF- ~ USB20 LAN
Maus/Tastatur Ausgang Anschluss VGA Anschluss
- -
‘ [ | Line-Out CS-Out
] == | [0EEJo| |O O
[ Mic. SS-0Out ]
USB 2.0 Optischer HDMI USB 3.0 DVI-D Anschluss
Anschluss S/PDIF- Anschluss Anschluss
Ausgang
Clear CMOS Taste
> Maus/Tastatur
Die Standard PS/2® Maus/Tastatur Stecker DIN ist fiir eine PS/2® Maus/Tastatur.
»Clear CMOS Taste

Auf dem Mainboard befindet sich ein CMOS RAM, dass durch eine zusatzliche Batterie
versorgt wird um Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Mit diesem CMOS RAM
kann das System bei Betatigung des Netzschalters jederzeit automatisch hochgefahren
werden. Wenn Sie die Systemkonfiguration I6schen wollen, miissen Sie die Steckbriicke
fur kurze Zeit umsetzen (Clear Data). Driicken Sie die Taste zum Léschen der Daten.

» Koaxialer S/PDIF-Ausgang

Dieser S/PDIF-Ausgang (Sony & Philips Digital Interconnect Format) dient als digitale
Schnittstelle zur Audioausgabe zur den externen Lautsprechern durch ein Koaxialka-
bel.

» Optischer S/PDIF-Ausgang

Dieser S/PDIF-Ausgang (Sony & Philips Digital Interconnect Format) dient als digitale
Schnittstelle zur Audioausgabe zur den externen Lautsprechern durch ein optisches
Faserkabel.

»USB 2.0 Anschluss

»Der USB 2.0 Anschluss dient zum direkten Anschluss von USB 2.0-Geraten, wie etwa
Tastatur, Maus oder weiterer USB 2.0-kompatibler Gerate.

»USB 3.0 Anschluss

»Der USB 3.0 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geraten. Er unterstiitzt
Datentransferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Um ein USB 3.0 einzusetzen, schlieBen Sie es bitte mit einem USB 3.0 kompatiblen
Kabel an einen USB 3.0 Anschluss an.
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>LAN Gelb Griin/ Orange
Die Standard RJ-45 Buchse dient zur Verbindung in
einem lokalen Netzwerk (LAN).

LED Farbe LED Status Zustand
Links Gelb Aus Keine Verbindung mit dem LAN.
An (standig) Verbindung mit dem LAN.
An (blinkend) Der Computer kommuniziert mit einem anderen Rechner im LAN.
Rechts | Griin Aus Datenrate 10 MBit/s
An Datenrate 100 MBit/s
Orange | An Datenrate 1000 MBit/s

Huoimil

> HDMI AnSchlUSS 1. sermimon woLrmzoin rearace

Das High-Definition Multimedia Interface (kurz HDMI) ist eine Schnittstelle fur die
volldigitale Ubertragung von dekomprimierten Audio- und Video-Daten. Dieser HDMI
unterstutzt alle Formate fir Fernsehen, einschlieBlich Standard- und Enhanced- oder
HD-Video sowie das Audioformate der Unterhaltungselektronik.

»VGA Anschluss
Die DB 15-Pin Buchse dient zum Anschluss eines VGA Monitors.

»DVI-D Anschluss

Der DVI-D (Digital Visual Interface- Digital) Anschluss erlaubt lhnen, einen LCD-Monitor
anzuschliefen. Um einen Monitor anzuschlieRen, kénnen Sie weitere Informationen
dem Handbuch Ihres Monitors entnehmen.

Wichtig,

Diese Plattform unterstlitzt die Doppelanzeigefunktion durch zwei Ausgangs-Ports
(HDMI+DVI, DVI+VGA oder VGA+HDMI).

HDMI+DVI DVI+VGA VGA+HDMI
Extend-Modus 5 5 o
(Ausweiten Sie den Desktop auf dem zweiten Monitor)
Clone-Modus
o o o
(Zwei Monitore zeigen das gleiche Bild)

» Audioanschliisse
Diese Audioanschlisse dienen zur Verbindung mit Audiogeraten. Durch die Farben
erkennen Sie die unterschiedlichen Funktionen der Audioanschllsse.
. Blau - Line-In : Der Anschluss “Line In” kann externe Audioausgabegerate auf-
nehmen.
®  Grln - Line-Out : An den Anschluss “Line Out” kénnen Sie Lautsprecher oder
Kopfhdérer anschlieRen.
Rosa - Mikrofon : Der Anschluss “Mic” nimmt ein Mikrofon auf.
Schwarz - RS-Out (optional) : Dieser Anschluss nimmt die hinteren Surround-
Lautsprecher im 4/ 5,1/ 7,1-Kanalmodus auf.
m  QOrange - CS-Out (optional) : Dieser Anschluss nimmt die mittleren oder Sub-
woofer-Lautsprecher im 5,1/ 7,1-Kanalmodus auf.

m  Grau - SS-Out (optional) : Dieser Anschluss nimmt die seitlichen Surround-
Lautsprecher im 7,1-Kanalmodus auf.
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CPU (Prozessor)

KErkIérung zur LGA 1155 CPU )

Die Obserseite der LGA 1155 CPU hat zwei Justierungen und ein gelbes Dreieck
um die korrekte Ausrichtung der CPU auf dem Motherboard zu gewahrleisten.
Das gelbe Dreieck des Prozessors definiert die Position des ersten Pins.

Justierung Justierung

Das gelbe Dreieck
des Prozessors
definiert die Position
des ersten Pins

N %

Wichtig,

Uberhitzung

Uberhitzung beschéadigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine
korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu
schiitzen. Uberpriifen Sie eine gleichméaRige Schicht der thermischen Paste (oder ther-
mischen Klebeandes) zwischen der CPU und dem Kiihlblech anwenden, um Warme-
ableitung zu erhéhen.

CPU Wechsel
Stellen Sie vor einem Wechsel des Prozessors stets sicher, dass das Netzteil aus-
geschaltet und der Netzstecker gezogen ist, um die Unversehrtheit der CPU zu
gewaébhrleisten.

Ubertakten

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Ubertakten unterstiitzt. Stellen Sie
jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden Einstel-
lungen wihrend des Ubertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch des Betriebes
aullerhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden. Wir tibernehmen
keinerlei Garantie fiir die Schdden und Risiken, die aus einem unzuldssigem Betrieb
oder einem Betrieb aul3erhalb der Produktspezifikation resultieren.

De-8



CPU & Kiihler Einbau

Wenn Sie die CPU einbauen, denken sie bitte daran einen CPU-Kuhler zu installieren.
Ein CPU-Kihler ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden und die Systemsta-
bilitdt beizubehalten. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die richtige CPU und
CPU-Kihler Installation zu gewahrleisten. Ein fehlerhafter Einbau flihrt zu Schaden an
der CPU und dem Mainboard.

1. Héngen Sie den Verschlusshebel 2. Die Abdeckplatte sollte nach voll-
aus und klappen Sie ihn in eine voll- sténdigem zurtickklappen des Ver-
standig geoffnete Stellung. schlusshebels mit nach hinten klap-

pen. Beriihren Sie keines Falls die
CPU-Pins!

3. Positionieren Sie die CPU so, dass 4. VerschlieBen Sie die Abdeck-
sie auf den Sockel passt. Die CPU platte und entfernen Sie die
muss dabei mit der Pin_seite nach Plastikabdeckung.
unten zeigen. Vergewissern Sie sich
anhand der Justiermarkierungen,
dass die CPU in der korrekten Posi-
tion ist.
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5. Begutachten Sie, ob die CPU rich-

tig im Sockel sitzt. Driicken Sie den
Verschlusshebel nach unten und
arretieren Sie den Hebel unter dem
Lifteranschluss.

Verteilen Sie die dafiir geeignete
Warmeleitpaste oder ein Warmel-
eitklebepad auf der Oberseite der
eingesetzten CPU. Dies verbessert
die Warmeableitung mafigeblich und

verhindert damit die Uberhitzung des
Prozessors.

7. Machen Sie den CPU-Lufter- 8. Setzen Sie den Prozessorkuhler auf
anschluss auf dem Motherboard die CPU und beachten Sie die Ubere-
ausfinding. instimmung der Lufterverankerungen

mit den dafiir vorgsehenen Lochern
auf der Mainboard-Platine.
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9. Drlicken Sie nach der korrekten Po- 10. Uberpriifen Sie das Mainboard um
sitionierung des Lifters die Arretier- sicherzustellen, dass das der Kuhler
ungsstifte mit leichtem Druck nach korrekt installiert ist.
unten bis sie einrasten. Das Ein-
rasten sollte mit einem klick hoérbar
sein.

Mainboard ’_*_‘

Haken

11. SchlieRBlich verbinden Sie das
Stromkabel des CPU Lfters mit dem
Anschluss auf dem Mainboard.

* Berlihren Sie die Pins des CPU Sockels nicht.

« Stellen Sie sicher, dass Ihr Kiihler eine feste Verbindung mit der CPU hergestellt hat,
bevor Sie Ihr System starten.

* Wenn keine CPU installiert ist, schiitzen Sie immer den CPU-Sockel durch die Plas-
tikabdeckung.

» Beziehen Sie bitte sich die auf Unterlagen im CPU Klihlerpaket fiir mehr Details tiber
die CPU Kiihlerinstallation.
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Schraubenl6cher fur die Montage

Verwenden Sie die dem Mainboard beiliegende 1/O-Platte und setzen Sie sie mit leich-
tem Druck von innen in die Aussparung des Computergehaduses ein. Zur Installation des
Mainboards in Ihnrem PC-Gehause befestigen Sie zunachst die dem Gehause beilieg-
enden Abstandhalter im Gehause. Legen Sie das Mainboard mit den Schraubendéffnun-
gen Uber den Abstandhaltern und schrauben Sie das Mainboard mit den dem Gehause
beiliegenden Schrauben fest. Die Positionen der Befestigungslécher sehen Sie in der
Zeichnung unten. Weitere Informationen erfahren Sie Uber Ihr Gehdusehandbuch.

o)

‘ules yolbuebnz

aNe|d-O/] Jep usbunuyQ usjzue)se
-BioA 8Ip yoinp UuL)||0S SpieoquIB)

sep essnjyosuy usabniesyons aIq

Wichtig,

* |Installieren Sie das Mainboard auf einer ebenen Fldche ohne Schmutz.

* Um Schéaden am Mainboard zu verhindern, vermeiden Sie jegliche Beriihrung des
Mainboards mit dem Geh&duse mit Ausnahme der Abstandhalter unter den Befesti-
gungsléchern.

+ Stellen Sie sicher, dass sich keine losen metallischen Teile im Geh&useinneren be-
finden.
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Stromversorgung
JPWR1: ATX 24-poliger Stromanschluss

Mit diesem Anschluss verbinden Sie den ATX 24-poligen Anschluss des Netzteils.
Achten Sie bei dem Verbinden des ATX 24-poligen Stromanschlusses darauf, dass
der Anschluss des Netzteils richtig auf den Anschluss an der Hauptplatine ausgerichtet
ist. Driicken Sie dann den Anschluss des Netzteils fest nach unten, um eine richtige
Verbindung zu gewahrleisten.

JPWR2: ATX 8-poliger Stromanschluss

Diese12V Stromanschliisse werden verwendet, um die CPU mit Strom zu versorgen.

Stellen Sie sicher, dass diese Anschliisse mit den richtigen Anschliissen des Netzteils
verbunden werden, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.
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Speicher

Diese DIMM-Steckplatze nehmen Arbeitsspeichermodule auf. Die neusten Informa-
tionen Uber kompatible Bauteile finden Sie unter http://www.msi.com/service/test-
report

DDR3 : \
240-polig, 1,5V ‘ | | ‘
| | 1 |
48x2=96 Pole 72x2=144 Pole

Populationsregeln fiir Dual-Kanal-Speicher

Im Dual-Kanal-Modus kénnen Arbeitsspeichermodule Daten tber zwei Datenbusleitun-
gen gleichzeitig senden und empfangen. Durch Aktivierung des Dual-Kanal-Modus wird
die Leistung Ihres Systems verbessert. Bitte beachten Sie die folgenden Abbildungen
zur Veranschaulichung der Installationsvorgaben im Dual-Kanal-Modus.

O L

©

BT installiert

Temmmemmmeey | |ecer

* DDR3 und DDR2 kénnen nicht untereinander getauscht werden und der Standard
DDR3 ist nicht abwértskompatibel. Installieren Sie DDR3 Speichermodule stets in
DDR3 DIMM Siots.

« Stellen Sie im Zweikanalbetrieb bitte sicher, dass Sie Module des gleichen Typs und
identischer Speicherdichte in den DIMM Slots unterschiedlicher Kanéle verwenden.

» Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird nur eine Systemdichte bis 31+GB
(nicht volle 32GB) erkannt, wenn jeder DIMM Slot mit einem 8GB Speichermodul
besetzt wird.
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Vorgehensweise beim Einbau von Speicher Modulen

1. Offnen Sie den DIMM-Steckplatz, indem Sie die Befestigungsclips zur Seite klap-
pen. Stecken Sie das Speichermodul senkrecht in den DIMM-Steckplatz ein. Das
Speichermodul hat eine Kerbe an der Unterseite, so dass es nur in einer Richtung
eingesetzt werden kann.

2. Dricken Sie die Speichermodule tief in den DIMM-Steckplatz hinein. Der Kunstst-
offbligel an jedem Ende des DIMM-Steckplatzes schnappt automatisch ein wobei
ein deutliches Klicken, die korrekte Arretierung bestatigt..

3. Prufen Sie von Hand, ob das Arbeitsspeichermodul von den seitlichen Blgeln am
DIMM-Steckplatz richtig gehalten wird.
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Erweiterungssteckplatze

Dieses Motherboard enthélt zahlreiche Schnittstellen fir Erweiterungskarten, wie dis-
krete Grafik-oder Soundkarten.

PCle (Peripheral Component Interconnect Express) Steckplatz

Der PCle Steckplatz unterstiitzt PCle-Erweiterungskarten.

PCle 2.0 x1-Steckplatz

Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der Steck-
dose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen. Lesen
Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte, um notwendige zusétzliche
Hardware oder Software-Anderungen zu (iberpriifen.
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Interne Anschllisse

SATA1~6: SATA Anschluss

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle Serial ATA (SATA).
Pro Anschluss kann ein Serial ATA Gerat angeschlossen werden. Zu Serial ATA
Geraten gehoren Festplatten (HDD), SSD Festplatten (SSD) und optische Laufwerke
(CD-/DVD-/Blu-Ray-Laufwerke).

SATA1~2 (6Gb/s, Uber Intel® Z77/ Z75)
SATA3~6 (3Gb/s, Uber Intel® Z77/ Z75)

SATA3
SATAG

SATA5

Wichtig,

+ Viele Serial ATA Geréte bendtigen eine zusétzliche Stromversorgung (ber das PC-
Netzteil. Dazu gehdren Festplatten (SSD und HDD), und optische Laufwerke (CD-
/DVD-/ Blu-Ray). Weitere Informationen bietet das entsprechende Handbuch des
Laufwerks.

* Meist miissen Serial-ATA Geréte im Gehduse verschraubt werden. Informationen
dazu finden Sie im Gehéuse- oder Gerétehandbuch.

* Khnicken Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust kénnte
die Folge sein.

» SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den
flachen Stecker auf dem Mainboard einstecken.
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CPUFAN, SYSFAN1~4: Stromanschlisse fir Lifter

Die Anschliisse unterstiitzen aktive Systemlifter mit +12V. Ist lhr Mainboard mit ei-
nem Chipsatz zur Uberwachung der Systemhardware versehen, dann brauchen Sie
einen speziellen Lufter mit Geschwindigkeitsregelung, um die Vorteile der Steuerung
des CPU Lufters zu nutzen. Vergessen Sie nicht, alle Systemliftern anzuschlieRen.
Einige Systemliftern kénnen nicht an dem Mainboard verbinden und wird stattdessen
mit die Stromversorgung direkt verbinden. Ein Systemlifter kann an jede verfligbaren
Steckdose des Systemliifters angeschlossen werden.

CPUFAN

SYSFAN1/
SYSFAN2

SYSFAN3/
SYSFAN4

 Informieren Sie sich vor dem Kiihlerkauf (iber die empfohlenen CPU-Kuhler des
Prozessorherstellers auf dessen website.

» Die CPUFAN, SYSFAN1, SYSFANZ2 Anschliisse unterstiitzen die Smart Fan Ldifter-
steuerung. Das Utility Control Center Il kann installiert werden, um die Ldfterge-
schwindigkeit in Abhéngigkeit von der der Prozessor- und System-Temperatur zu
steuern.

» Flr den Fall, dass nicht geniigend Llifteranschliisse auf dem Mainboard zur Verfii-
gung stehen, kénnen weitere Liifter mittels Adapter direkt am Netzteil angeschlossen
werden.

» Stellen Sie vor dem ersten Systemstart sicher, dass sich keine Kabel in den Lliftern
verfangen kénnen.
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JFP1, JFP2: Frontpanel Anschliisse

Diese Anschlisse sind fiir das Frontpanel. Sie dienen zum Anschluss der Schalter und
LEDs des Frontpanels. JFP1 erfillt die Anforderungen des “Intel® Front Panel I/O Con-
nectivity Design Guide”. Bei der Installation des Frontpanel-Anschlisse, nutzen Sie
bitte das beiliegende mConnectors um die Installation zu vereinfachen. Schlielken Sie
alle Kabel aus dem PC-Gehause in die mConnectors und stecken Sie das mConnec-
tors in dem Mainboard.

* An den Anschliissen aus dem Gehéuse sind die positiven Kabel an den Pins, die mit
kleinen Dreiecken markiert sind erkennbar. Bitte verwenden Sie das Diagramm oben
und die Bezeichnungen auf den mConnectors um die korrekte Positionierung und
Platzierung festzustellen.

» Die meisten Anschliisse in der Frontplatte des PC-Gehéuse soll vor allem in JFP1
gesteckt werden.

JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels

Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audio Ein- und Ausgéngen eines
Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des “ Intel® Front Panel /O Con-
nectivity Design Guide”.




MS-7752 Mainboard

JUSB1~3: USB 2.0 Erweiterungsanschliisse

Dieser Anschluss eignet sich flr die Verbindung der Hochgeschwindigkeits- USB- Pe-
ripheriegerate, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player, Druck-
er, Modems und dhnliches.

* Das MB-Layout dieser Abbildung dient lediglich
lllustrationszwecken.

USB 2.0 Slotblech (optional)

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND (Erdlei-
tung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schdden
kommen.

JUSB4: USB 3.0 Erweiterungsanschluss

Der USB 3.0 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geraten. Unterstiitzt Daten-
transferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

* Das MB-Layout dieser Abbildung dient lediglich
lllustrationszwecken.

USB 3.0 Slotblech (optional)

* Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND (Erdlei-
tung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schiden
kommen.

» Zur Verwendung eines USB 3.0-Gerét, miissen Sie das Gerét an einen USB 3.0 Port
liber ein optionales USB 3.0-kompatibles Kabel anschliel3en.
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JCI1: Gehausekontaktanschluss

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wenn das PC-Gehéause
geoffnet wird, aktiviert dies den Gehause-Kontaktschalter und eine Warnmeldung wird
auf dem Bildschirm angezeigt. Um die Warnmeldung zu I6schen, muss das BIOS auf-
gerufen und die Aufzeichnung geldscht werden.

JTPM1: TPM Anschluss

Dieser Anschluss wird fiir das TPM Modul (Trusted Platform Module) ver-wendet. Weit-
ere Informationen Uber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen Sie bitte
dem TPM Plattform Handbuch.

TPM Modul ist optional

* Das MB-Layout dieser Abbildung dient lediglich
lllustrationszwecken.
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JDLEDS3: Voice Genie Anschluss (optional)

Dieser Anschluss wird ausgenutzt, um die Sprachsteuerung (optional) anzuschlief3en.
Weitere Informationen Uber den Einsatz des Anschlusses finden Sie bitte im
Benutzerhandbuch.

JTURBO1: MultiConnect Panel Anschluss (optional)

Dieser Anschluss wird flr das optionale Frontpanel zur Steuerung des OC Genie und
einige zusatzliche Funktionen verwendet. Weitere Informationen tber den Einsatz des
Anschlusses finden Sie bitte im Benutzerhandbuch.

<
%’}&O/
e d
<@ 1
eSSy
e
(e}

JCOM1: Serieller Anschluss

Es handelt sich um eine 16550A Kommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs
sendet/empfangt. Hier lasst sich eine serielle Maus oder andere serielle Gerate direkt
anschliel3en.
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FV1: Spannungsmesspunkte (optional)

Die Spannungsmesspunkte werden verwendet, um die aktuelle Systemspannung zu
messen. Ein Multimeter (nicht enthalten) wird fir die Spannungsmessung benétigt.
Um die Spannung zu prifen, verwenden Sie die Spannungsmesspunkte des Main-
boards. Halten Sie die positive Leitung des Multimeters an den Spannungsanschluss
und die negative Leitung an den Erdungspol.

GND

GND

PCH_1P05

VCC_DDR

CPU_GFX

CPU_VTT

[ E E E E E E

VCCP

Punkt Beschreibung
GND (Pin 6, Pin 7) Masse

PCH_1P05 (Pin 5) PCH 1.5-Spannung. Die PCH Spannung ist die Spannung
die am Platform Controller Hub anliegt.

VCC_DDR (Pin 4) Speicherspannung. Die Spannung des Speicherkanals C/D.
Die DDR-Speicherspannung ist die Spannung, die bei den
installierten DDR Speichermodulen anliegt. Niedrige DDR
Timings kénnen hoéhere Spannungen erfordern um einen
stabilen Betrieb zu gewahrleisten.

CPU_GFX (Pin 3) Die CPU_GFX Spannung ist die Spannung, die Versorgung
der integrierten Grafik-Prozessor auf der CPU befindet.
CPU_VTT (Pin 2) CPU 10 Spannung (Uncore). Die CPU Eingangs-/Aus-

gangsspannung ist die Spannung, die Uncore der CPU an-
gelegt ist. Héhere Ubertaktungsraten kénnen eine hdhere
CPU 10-Spannung erfordern um einen stabilen Betrieb zu
gewabhrleisten.

VCCP (Pin 1) CPU-Kernspannung. Die CPU-Kernspannung ist die
Spannung die an den CPU-Kern geliefert wird. Héhere
Ubertaktungsraten kénnen eine hdhere CPU-Kernspannung
fur die Stabilitat verlangen.

De-23



MS-7752 Mainboard
|

Steckbriicken

JBAT1: Steckbriicke zur CMOS-L&schung

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung
durch eine Batterie auf dem Mainboard versorgt, um die Daten der Systemkonfiguration
zu speichern. Er erméglicht es dem Betriebssystem, mit jedem Einschalten automatisch
hochzufahren. Wenn Sie die Systemkonfiguration I6schen wollen, missen Sie die
Steckbriicke fiur kurze Zeit umsetzen. Halten Sie sich an die Anweisungen in der Grafik,
um die Daten zu |6schen.

(= ]

1

Daten beibehalten = CMOS-Daten Iéschen

Wichtig,

Wenn das System ausgeschaltet ist, kbnnen Sie die Steckbrlicke stecken, um die Daten
im CMOS zu I6schen. Danach entfernen Sie die Steckbriicke. Versuchen Sie niemals
die Daten im CMOS zu Iéschen, wenn das System eingeschaltet ist. Die Hauptplatine
kann dadurch besch&digt werden.
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LED Statusanzeige

CPU_PHASE LEDs

Diese LEDs leuchten abhangig von der CPU-Last. Je héher die Phasenanzahl, desto
héher ist der Stromzufluss zum Prozessor.
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BIOS Setup

CLICK BIOS II wird von MSI entwickelt, die eine grafische Benutzeroberflache der
BIOS-Einstellparameter mit Maus und Tastatur bietet.

Mit CLICK BIOS Il kénnen Benutzer die BIOS-Einstellungen andern, die CPU-Tem-
peratur Uberwachen, die Boot-reihenfolge festlegen und die Systeminformationen an-
zeigen, wie CPU-Name, DRAM Kapazitat, OS-Version und BIOS-Version. Benutzer
kénnen die Parameter-Daten exportieren und importieren, um sie zu sichern oder
mit Freunden zu teilen. Bei bestehender Internetverbindung kénnen die Benutzer im
Internet surfen, E-Mail abrufen und lhr System mit Live-Update aktualisieren.

Aufruf des BIOS Setups

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test -
Selbstluberprifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint driicken Sie
die Taste <Entf>(<DEL>), um das Setup aufzurufen.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(ENTF driicken, um das Einstellungsprogramm zu 6ffnen;
F11 driicken um das Bootmenii zu erreichen)

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie méchten immer noch
ins Setup, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder
ANSCHALTEN, oder die “RESET"-Taste am Gehéause betatigen. Sie kdnnen das Sys-
tem auBerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und <Entf>
driicken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und <Del>).

Die Meniipunkte jeder in diesem Kapitel beschriebenen BIOS Kategorie befinden sich
in permanenter Weiterentwicklung um die Systemleistung zu verbessern. Deswegen
kénnen die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung des BIOS abweichen und
sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen.
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Uberbilck
Nach dem Aufrufen der CLICK BIOS I, ist das eine der folgenden Anzeigen.
System-
Temperatur- = - Information
Gberwachung msi mi=F=}= !
Tsmpsmlu’rs Thu 12 BOOt-MenU
Auswahl des = 0335
30x .
Modus B oc Genien ' Bootgerét

Prioritatleiste

BIOS-Meni- |8

Auswahl SETTINGS | BROWSER
_E Ar=ALs EIFFRE~TT

1
BIOS-Menii-
UTILITIES Auswahl

SECURITY

MenUlanzeige

Wichtig,
Die Bilder in diesem Handbuch sind nur zur Bezugnahme und kénnen von lhnem
gekauften Produkt abweichen. Flr weitere Informationen, bitte beachten Sie die

tatsdchlichen Anzeigen lhres Systems.

» Temperatur-Uiberwachung
Es zeigt die Temperatur des Prozessors und des Mainboards.

» System-Information
Es zeigt die Zeit, Datum, CPU-Name, CPU-Frequenz, DRAM-Frequenz, DRAM-
Kapazitat und die BIOS-Version.

> BIOS-Meni-Auswahl
Diese Menupunkte kénnen die Menus des BIOS auswahlen. Die folgenden Optionen
stehen zur Verfligung:
m  SETTINGS - Mit diesem Menl kénnen Sie lhre Einstellungen fiir Chipsatz,
Boot-Gerat angeben.
®m  OC - Dieses Menl enthalt Optionen zu Frequenz- und Spannungsanpassungen.
Die Erhdhung der Frequenz kann eine bessere Leistung erreichen. Andererseits
kann hohe Frequenz und Warmeentwicklung Instabilitdt verursache. Daher
empfehlen wir unerfahrenen Benultzern nicht zu tbertakten.
ECO - Dieses Meni ermdglicht Energiespar-Einstellungen.
BROWSER - Mit dieser Funktion kommen starten Sie den MSI-Winki-
Webbrowser.
m  UTILITIES - Dieses Meni enthélt Utilities fur die Sicherung und
Aktualisierungen.
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m  SECURITY - Mit Hilfe dieses Menus verhindern Sie Eingriffe nicht autorisierter
Personen. Verwenden Sie diese Sicherheitsfunktionen, um lhr System zu
schitzen.

» Bootgerat-Prioritatleiste

Sie kdnnen die Symbole verschieben, um die Boot-Prioritat andern.

> Boot-Menii

Mit dieser Taste kdnnen Sie das Boot-Menii aufrufen. Klicken Sie auf den Eintrag, um
das System von dem Geréat sofort zu starten.

> Auswahl des Modus

Mit dieser Funktion kénnen Sie Voreinstellungen des Energiesparens oder Ubertaktung
laden.

» Menlanzeige
Dieser Bereich ermdglicht die Konfiguration von BIOS Einstellungen.

Boot-Gerate Prioritatsleiste

Die Leiste zeigt die Reihenfolge der Boot-Gerate. Die Symbole zeigen die verfligbaren
Geréte.

Hohe Prioritat » Niedrigere Prioritat

Klicken Sie und ziehen Sie das Symbol nach links oder rechts, um die Boot-Prioritat
festzulegen.

Betrieb

CLICK BIOS Il ermdglicht Ihnen, die BIOS-Einstellungen mit der Maus Tastatur zu
steuern. Die folgende Tabelle listet und beschreibt die Hotkeys und Mausaktionen.

Hotkey Maus Beschreibung

<t loe> @ Auswahl eines Eintrages

Bewegen Sie
den Cursor

<Enter> \\i\ Auswahl eines Symbols/ Feldes

Klicken/ dop-
pelt-klicken Sie
mit der linken
Maustaste
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<Esc> M Aufruf Exit Menu oder zurlick zum Hauptmeni von
\QD Untermenii
Klicken Sie mit
der rechten
Maustaste
<+> Hochzahlen oder éandern eines Wertes
<> Herunterzahlen oder andern eines Wertes
<F1> Allgemeine Hilfe
<F4> CPU-Spezifikationen
<F5> Aufruf des Memory-Z Fensters mit Details zum
Speicher
<F6> Laden der urspringlichen Setup-Standardwerte
<F10> Speichern oder Zuriicksetzen der Anderungen
<F12> Speichern des Bildschirmfotos auf einen FAT/FAT32
USB-Laufwerk
Unterment

Wenn Sie an der linken Seite bestimmter Felder ein Dreieckssymbol finden, bedeuted
dies, dass Sie uber das entsprechende Feld ein Untermenu mit zusatzlichen Optionen
aufrufen kénnen. Durch die Steuertasten ( t{ ) oder Maus kénnen Sie ein Feld her-
vorheben und dricken der Eingabetaste <Enter> oder doppelklicken mit der linken
Maustaste in das Untermenl gelangen. Dort kénnen Sie mit den Steuertasten Werte
eingeben und navigieren. Um in das vorherige Menu zu gelangen, driicken Sie <Esc >
oder klicken Sie die rechte Maustaste.

Allgemeine Hilfe

CLICK BIOS Il bietet allgemeine Hilfe-Fenster. Sie kénnen diese aus jedem BIOS-
Menu einfach durch Driicken der Taste <F1> oder Hilfe im BIOS-Fenster aufrufen. Die
allgemeine Hilfe listet die entsprechenden Tasten und die Auswahiméglichkeiten fiir
den markierten Punkt.
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OC-Meni

In diesem Menu kénnen Benutzer das BIOS anpassen und Ubertakten. Bitte fiihren
Sie nur Anderungen durch, wenn Sie sich Uber das Ergebniss sicher sind. Sie sollten
Erfahrung beim Ubertakten haben, da Sie sonst das Mainboard oder Komponenten des
Systems beschadigen kénnen.

msi

Temperature

cPU BET

29T

SETTINGS BROWSER

18
,OJC

UTILITIES

SECURITY

Vichtig,

« Die Ubertaktung ist nur fiir fortgeschrittene Benutzer zu empfehlen.

+ Die Ubertaktung ist nicht gewéahrleistet. Anwendung kann zu Verlust der Garantie
oder zur Beschéadigung der Hardware fiihren.

* Falls Sie sich mit der Ubertaktung nicht auskenne, empfehlen wir fiir einfaches Uber-
takten die OC-genie Funktion.

» Current CPU / DRAM Frequency

Zeigt den derzeitigen Takt der CPU und die Geschwindigkeit des Speichers an. Nur
Anzeige — keine Anderung maglich.

» CPU Base Frequency [10KHZz]

Hier kdnnen Sie den CPU Grundtakt (in 10KHz Inkrementen) anpassen. Sie kénnen
die CPU Ubertakten, indem Sie diesen Wert verandern. Bitte beachten Sie, dass die
Ubertaktung (und das Ergebnis) und die Stabilitat nicht gewahrleistet ist.

> Adjust CPU Ratio

Die Funktion steuert den Multiplikator der internen Taktfrequenz des Prozessors.
Dieser Eintrag ist nur verfigbar, wenn der Prozessor diese Funktion unterstiitzt (freier
Multiplikator).

» Adjusted CPU Frequency

Es zeigt die eingestellten Frequenz der CPU. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.
> Adjust CPU Ratio in OS

Aktivieren Sie dieses Element, kdnnen Sie die CPU Taktrate im Betriebssystem andern,
indem Sie MSI Control Center verwenden.
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> Internal PLL Overvoltage
Diese Option bietet Ihnen an, die PLL-Spannung anzupassen.

»EIST
Die weiterentwickelte Intel SpeedStep Technologie erlaubt Ihnen, die Prozessorleis-
tung in Abhangigkeit von der Stromquelle einzustellen. Dieses Feld erscheint nur,w enn
die Funktion zur Verfligung steht.
> Intel Turbo Boost
Aktiviert oder deaktiviert Turbo Boost um die CPU-Leistung automatisch oberhalb der
Standardtaktung zu erhéhen, wenn Applikationen zusétzliche Leistung bendtigen.
»OC Genie Button Operation
Hier kénnen Sie die OC-Genie-Funktion aktivieren/ deaktivieren.
> Customize OC Genie
Hierkdnnen Sie auswahlen, ob OC Genie-Parameter durch den Benutzerangepasstwird.
Die Einstellung [MSI] ermdglicht OC Genie vorgegebene OC Parameter zu verwenden,
um das System zu Ubertakten. Wenn Sie die Einstellung [Customize] wahlen, kénnen
Sie die folgenden verwandten “Customize OC Genie Option”-Unterment fir OC Genie
manuell konfigurieren.
» Customize OC Genie option
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

» Customize CPU Ratio

Hier kdnnen Sie die CPU Ratio fir OC Genie Funkation angeben.

» My GT Overclock

Hier kénnen Sie die Ubertaktung von integrierter Grafik fiir OC Genie Funkation

aktivieren/ deaktivieren.

»GT Ratio

Hier kdnnen Sie die GT Ratio fir OC Genie Funkation angeben.

» Adjusted my GT Ratio

Zeigt die iGPU Frequenz, wenn OC Genie gestartet wird. Nur Anzeige.

» Customize DRAM Frequency

Hier kénnen Sie die DRAM-Frequenz fur OC Genie Funkation angeben.

» Adjusted My DRAM Frequency

Zeigt die eingestellte Frequenz, wenn OC Genie gestartet wird. Nur Anzeige.

» Extreme Memory Profile (X.M.P)

Hier kénnen Sie das Intel Extreme-Memory-Profile (X.M.P.) zu aktivieren/ deaktivie-

ren, wenn OC Genie gestartet wird.

»My OC Genie Intel C-State

Hier kdnnen Sie das Intel C-State aktivieren/ deaktivieren, wenn OC Genie gestartet
wird.

» My OC Genie Package C State limit

Hier kdnnen Sie die C-State-Modus fir OC Genie Funkation angeben
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» My OC Genie Long duration power limit
Hier kénnen Sie langfristige Leistungsgrenze fir OC Genie Funkation anpassen.

» My OC Genie Long duration maintained
Hier kénnen Sie die beibehalten lange Dauer fiir OC Genie Funkation anpassen.

» My OC Genie Short duration power limit
Hier kénnen Sie die kurze Zeit Leistungsgrenze fiir OC Genie Funkation anpassen.

»My CPU Core Voltage/ My OC Genie CPU 1/O Voltage/ My OC Genie DRAM
Voltage/ My OC Genie GPU Voltage

Geben Sie die Spannung der CPU, des Speichers, GPU und des Chipsatz fir OC

Genie Funkation an.

» Current CPU Core Voltage/ Current CPU I/O Core Voltage/ Current DRAM Voltage/
Current GPU Voltage
Zeigt die die aktuelle Spannung der CPU/ CPU 1/0/ DRAM/ GPU. Nur Anzeige.

> DRAM Reference Clock
Geben Sie den DRAM-Bezugstakt fiir CPU an. Bitte beachten Sie, dass die Ubertaktung
Verhalten wird garantiert nicht.

» DRAM Frequency
Hier konnen Sie die Speicherfrequenz einstellen. Bitte beachten Sie, dass die
Ubertaktung Verhalten wird garantiert nicht.

» Adjusted DRAM Frequency
Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.

» Extreme Memory Profile (X.M.P)
Hier kdnnen Sie das Intel Extreme-Memory-Profile (X.M.P.) aktivieren/ deaktivieren.
Fir weitere Informationen beziehen Sie in offizielle Website des Intel.

> DRAM Timing Mode

Wahlen Sie aus, wie das DRAM-Timing durch das SPD (Serial Presence Detect) EE-
PROM des DRAM-Moduls gesteuert wird. Die Einstellung [Auto] ermdglicht die automa-
tische Erkennung der DRAM-Timings anhand der SPD Daten. Im Unterment Advanced
DRAM Configuration kénnen die Einstellungen fiir die Module einzeln [Unlink] oder flr
alle Module gemeinsam [Link] manuell vorgenommen werden.

» Advanced DRAM Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

» Command Rate
Legt die DRAM Kommandorate fest.

»tCL
Hier wird die Verzégerung (CAS-Timing) in Taktzyklen eingestellt, bevor das SDRAM
einen Lesebefehl nach dessen Erhalt ausfiihrt.

»tRCD

Dies gestattet es, die Anzahl der Zyklen und der Verzdgerung einzustellen, die
zwischen den CAS und RAS Abtastsignalen liegen, die verwendet werden, wenn
der DRAM beschrieben, ausgelesen oder aufgefrischt wird. Eine hohe Geschwin-
digkeit fuhrt zu héherer Leistung, wahrend langsamere Geschwindigkeiten einen
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stabileren Betrieb bieten.

»tRP

Legt die Anzahl der Taktzyklen fest, die das Reihenadressierungssignal (Row Ad-
dress Strobe - RAS) fiir eine Vorbereitung bekommt. Wird dem RAS bis zur Auf-
frischung des DRAM nicht genug Zeit zum Aufbau seiner Ladung gegeben, kann der
Refresh unvollstéandig ausfallen und das DRAM Daten verlieren. Dieser Mentpunkt
ist nur relevant, wenn synchroner DRAM verwendet wird.

»tRAS

Diese Einstellung definiert die Zeit (RAS) zum Lesen und Schreiben einer Speicher-
zelle.

»tRFC

Diese Einstellung definiert die Zeit (RFC) zum Lesen und Schreiben einer Speicher-
zelle.

»tWR

Definiert minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines
vorgeladenen Befehls. Erlaubt die Wiederherstellung der Daten in die Zellen.

»tWTR

Definiert minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines
Spaltenlesebefehls. Es gestattet den 1/0O Ansteuerungssignalen die Datenwieder-
herstellung der Zelle vor dem Lesebefehl zu Uberschreiben.

»tRRD

Legt die Aktiv-zu-Aktiv Verzogerung fur unterschiedliche Banke fest.
»tRTP

Legt das Zeitintervall zwischen dem Lesebefehl und dem vorgeladenen Befehl fest.
»tFAW

Einstellen des tFAW -Zeitintervalls (four activate window delay).
»tWCL

Einstellen des tWCL- Zeitintervalls (Write CAS Latency).

»tCKE

Einstellen des tCKE- Zeitintervalls.

»tRTL

Einstellen des tRTL- Zeitintervalls.

» Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Hier kdnnen
fur jeden Kanal erweiterte Speichereinstellungen vorgenommen werden.
»GT OverClocking
Hier kénnen Sie die Ubertaktung der integrierten Grafik aktivieren/ deaktivieren.
> GT Ratio
Diese Einstellung steuert das Verhaltnis der integrierten Grafikfrequenz, um die integri-
erten Grafik mit eine anderen Frequenzkombinationen zu arbeiten.
» Adjusted GT Frequency
Zeigt die angepasste Frequenz integrierter Grafik. Nur Anzeige — keine Anderung
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moglich.

» Spread Spectrum
Die Spread Spectrum Funktion reduziert die erzeugte elektromagnetischen Strahlung,
mittels Modulation eines Taktgeneratorimpulses.

Vichtig,

+ Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der Einstel-
lung [Disabled] (ausgeschaltet) , um bestmégliche Systemstabilitidt und -leistung zu
gewdébhrleisten. Stellt fiir sie EMI ein Problem dar, wéhlen Sie die gewiinschte Band-
breite zur Reduktion der EMI.

» Je groBBer Spread Spectrum Wert ist, desto gréBer nimmt der EMI ab, und das Sys-
tem wird weniger stabil. Bitte befragen Sie lhren lokalen EMI Regelung zum meist
passend Spread Spectrum Wert.

» Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie (bertakten, da sogar
eine leichte Schwankung eine voriibergehende Taktsteigerung erzeugen kann, die
gerade ausreichen mag, um lhren Ubertakteten Prozessor zum einfrieren zu brin-
gen.

»Vdroop Control
Mit diesem Menupunkt kdnnen Sie den VDroop Steuermodus wahlen.

»CPU Core OCP Expander

Mit diesem Menupunkt kdnnen die Begrenzung der CPU Over Current Protection
erweitern. Der hoherer erweiternder Wert gibt weniger CPU-Schutz an. Bitte sorgféltig
stellen Sie die CPU-Spannung bei Bedarf.

»CPU Core Engine Speed

Dieser Menupunkt erlaubt die Erhéhung der PWM Arbeitsgeschwindigkeit um CPU-
Core-Spannung zu stabilisieren und die Welligkeit-Bandbreite zu minimieren. Die
Erhdhung der PWM Arbeitsgeschwindigkeit verursacht hohere Temperatur der
MOSFET. So stellen Sie bitte sicher, dass eine Kiihlldsung fir MOSFET gut vorbereitet,
bevor Sie den Wert erhéhen.

»CPU Core Voltage/ DRAM Voltage/ GPU Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU
PLL Voltage/ DDR_VREF_CA_A/DDR_VREF_CA_B/DDR_VREF_DA_A/DDR_VREF_
DA_B/ PCH 1.05

Diese Option bietet Ihnen an, die Spannung der CPU, des Speichers, der GPU und des
Chipsatz anzupassen.

> Current CPU Core Voltage/ Current CPU I/O Core Voltage/ Current DRAM Voltage/
Current GPU Voltage
Zeigt die die aktuelle Spannung der CPU/ CPU 1/0/ DRAM/ GPU. Nur Anzeige.

» Overclocking Profiles
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

» Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu aufzurufen.

» Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Geben Sie einen Namen, indem Sie in diesem Artikel eintippen.

De-34



» Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Speichern Sie die aktuelle Ubertaktungs-Einstellungen auf ROM fiir ausgewahlten
Profil.

> Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Laden / Léschen der gespeicherten Profileinstellungen von ROM.

» OC Profile Save to USB
Speichern Sie die aktuelle Ubertaktungs-Einstellungen auf USB-Flashspeicher.

» OC Profile Load from USB
Laden Sie die gespeicherten Einstellungen von USB-Flashspeicher.

» CPU Specifications

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu aufzurufen. Das Untermeni
markiert alle Einstellungen und Timings von lhren DIMMs. Diese Informationen kann
je nach Modell und ist schreibgeschiitzt. Zu diesen Informationen gelangen Sie, indem
Sie die Taste [F4] driicken. Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermen(
aufzurufen.

» CPU Technology Support
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das Unter-
menU zeigt die Technologien des verwendeten Prozessors an. Nur Anzeige.

» MEMORY-Z

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu aufzurufen. Das Untermenii
markiert alle Einstellungen und Timings von lhren DIMMs. Diese Informationen kann
je nach Modell und ist schreibgeschiitzt. Zu diesen Informationen gelangen Sie, indem
Sie die Taste [F5] driicken. Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermen(
aufzurufen.

» DIMM1~4 Memory SPD
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenl aufzurufen. Das
Untermenu zeigt die Information des installierten Speichers an.

» CPU Features
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

» Active Processor Cores
Hier kénnen Sie die Zahl der aktiven Prozessorkerne auswahlen.

> Limit CPUID Maximum
Max CPUID Value Limit kann die aufgefiihrte Geschwindigkeit des Prozessors fiir
altere Betriebssysteme begrenzen.

» Execute Disable Bit

Es kann an den Rechner gerichtete “Buffer Overflow” Angriffe verhindern, bei denen
Woirmer, um |hr System mit Codeausfiihrung zu beschadigen. Es wird empfohlen,
halten Sie diese stets aktiviert.

> Intel Virtualization Tech
Verbessert Virtualisierung und ermdéglicht dem System, wie mehrere virtuelle Sys-
teme handeln. Fir weitere Informationen besuchen Sie die offizielle Intel-Website.
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> Intel VT-D Tech

Hier kénnen Sie die Intel VT-D Technologie aktivieren/ deaktivieren. Fir weitere
Informationen besuchen Sie die offizielle Intel-Website.

» Power Technology

Hier kdnnen Sie den Modus der Intel Dynamic Power Technologie auswahlen.

» C1E Support

Wahrend des Leerlaufs aktiviert die Funktion, um die Stromaufnahme zu reduzieren.
Nicht alle Prozessor unterstitzt Enhanced Halt Stand (C1E).

» OverSpeed Protection

Die Funktion kann den aktuellen CPU Status sowie seine Leistungsaufnahme
lUberwachen. Wenn es ein bestimmtes Niveau tbersteigt, verringert der Prozessor
automatisch seine Taktrate. Wollen Sie Ilhre CPU Ubertakten, wird es empfohlen,
diese Funktion deaktiviert ist.

> Intel C-State

C-Zustand ist ein Power-Management-Zustand, das erkennt, wenn das System im
Leerlauf ist und den Stromverbrauch entsprechend senkt.

» Package C State limit

Hier kénnen Sie einen C-State-Modus auswahlen.

> Long duration power limit (W)

Hier kénnen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir einen langen Zeitraum einstellen.

> Long duration maintained (s)

Hier stellen Sie den Zeitraum (ms) fur die TDP Leistungsgrenze (W) flr einen
bestimmten Zeitraum ein.

» Short duration power limit (W)

Hier kénnen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir einen kurzen Zeitraum einstellen.

» Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)

Hier kénnen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir die primaren/ sekundéaren Ebene
Turbo einstellen.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit

Anzeigen der maximalen Kerne der CPU 1/2/3/4.
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Aktualisierung BIOS mit dem Live-Update

Dieser Abschnitt erklart, wie Sie das BIOS mit Hilfe des Live-Update-Programms
aktualisieren kdnnen, noch das Betriebssystem gestartet wurde. Bei einer bestehenden
Internetverbindung kann Live-Update das BIOS selbststandig aktualisieren. Um das
BIOS mit dem Live-Update-Programm zu aktualisieren, fihren Sie bitte folgende
Schritte aus:

1. Klicken Sie auf die Taste Live-Update m im Meni fur BIOS-Dienstprogramme.
(Die Winki muss installiert sein).

LiveUpdate

lit connections

U can activate the connection by clicking
~ this icon. Use connection editor to add new
and to change settings if necessary.

[\

]
L)
g
N .2 @Een

2. Wenn noétig, bauen Sie die Verbindung auf durch einen Klick auf die Einstellung-
Taste

3. Klicken Sie auf die Taste “Weiter” [» 1.

LiveUpdate

date information :
ck BIOS information :
nload ROM file :

Verification :

R Status

a .

4. Live Update erkennt automatisch die BIOS-Version und laden Sie die entsprechende
Datei.

Confirmation

5. Klicken den Bestatigen Button [JEZJ, um das BIOS zu aktualisieren.

Nicht aktualisieren Sie das the BIOS, wenn Ihr System gut l&uft.
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Software-Information

Die im Mainboard-Paket enthaltene Disc enthalt alle notwendigen Treiber. Um die
Installation automatisch laufen zu lassen, klicken Sie einfach den Treiber oder Utiltiy
und folgen Sie dem Pop-Up Schirm, um die Installation durchzufiihren. Der Treiberge-
brauchs-Disc enthalt:

Treiberment : Es gibt die vorhandenen Treiber. Aktivieren Sie den gewlinschten

Treiber.

- Gebrauchsmendi : Sie erlaubt Ihnen verfligbare Software-Anwendungen zu instal-
lieren.

- Service-Basismenl : Mit diesem Menl konnen Sie offizielle Webseite des MSI
linken.

Produktinformation-Menu : Es zeigt die neu Informationen von MSI Produkt.
Sicherheits-Menu : Es bietet die nitzliche Antivirenprogramm.

Besuchen Sie bitte die offizielle Website des MSI, um die neuesten Treiber und BIOS
flir bessere System Leistung zu erhalten.

Installation von MSI Winki

Der BIOS Browser und weitere Utilities setzen eine vorherige Installation der Winki-
Software voraus. Bitte installieren Sie daher zunachst die Winki-Software von der MSI
Teriber-CD unter Windows.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um Winki zu installieren:

msi %

mainboard
OTHERS

CHIPSET

on - B ) EXI
1. Schalten Sie den Computer ein und starten Sie das Windows Betriebssystem.

Lengen Sie die MSI-Treiber-Disk in das optische Laufwerk ein. Der Setup-Bildschirm
erscheint automatisch.

Klicken Sie auf den Treiber-Tab.

Klicken Sie auf die Taste "OTHERS (ANDERE)".

Wahlen Sie Winki, um den Vorgang zu starten.

Wenn das Programm beendet wurde, starten Sie den Computer neu.

N

I
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Spécifications

Processeurs Supportés

m 3eme Génération Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron®
processeurs dans un LGA 1155 socket
(Pour plus d'information sur le CPU, veuillez visiter
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Jeux de puces

= Puces Intel®Z77/ Z75

Mémoire supportée

m 4x DDR3 DIMMs supportent DDR3 2667*(OC)/ 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1866*(OC)/
1600/ 1333/ 1066 DRAM (32GB Max)

® Supporte le mode double-canal
(*OC = OverClocking, pour plus d’information sur les composants compatibles,
veuillez visiter
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
m Supporte LAN 10/100/1000 Fast Ethernet par Realtek® 8111E

Audio
m HD audio codec intégré par Realtek® ALC892
m 8-canal audio avec détection de prise
m Conforme aux spécifications Azalia 1.0
SATA
m 2x ports SATA 6Gb/s
- (SATA1~2) par Intel® Z77/ Z75
m 4x ports SATA 3Gb/s
- (SATA3~6) par Intel® Z77/ Z75
RAID
= SATA1~6 supportent la technologie Intel® Rapid Storage Technology (AHCI/ RAID 0/
1/ 5/ 10) par Intel® 277/ Z75
USB 3.0
m 2x ports USB 3.0 10 arriére par Intel® 277/ Z75
= 1x connecteur USB 3.0 intégré par Intel® Z77/ Z75
Multi-GPU

= Supporte la Technologie ATI® CrossFire™ Technology
m Supporte la Technologie NVIDIA® SLI™ Technology
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Connecteurs & Boutons

® Panneau arriére

- 1x port clavier/ souris PS/2
1x bouton d'effacement CMOS
1x port S/PDIF-out coaxial
1x port S/PDIF-out optique
4x ports USB 2.0
2x ports USB 3.0
1x port LAN
6x ports audio
1x port HDMI®**| supportant une résolution maximum de 1920x1200
1x port DVI-D**, supportant une résolution maximum de 1920x1200
1x port VGA**
** Cette plate-forme supporte la fonction double-écran pour deux ports de sortie
facultatifs (HDMI+DVI, DVI+VGA ou VGA+HDMI).
m Connecteurs intégrés

- 3x connecteurs USB 2.0
1x connecteur USB 3.0
1x connecteur de port Sérial
1x connecteur de Module TPM
1x connecteur audio avant
1x connecteur de Chassis Intrusion
1x connecteur Voice Genie (en option)
1x connecteur de panneau MultiConnect (en option)
1x réglage de points V-Check (en option)

Emplacements

m 2x emplacements PCle 3.0 x16
m 1x emplacement PCle 2.0 x16
- PCI_E7 supporte jusqu'a la vitesse PCle x4
m 4x emplacements PCle 2.0 x1
- Lorsque PCI_E4 est installé, PCI_E3 n'est pas disponible.

Dimension
m ATX (30.5 cm X 24.5 cm)

Trous taraudés de montage
m Ox trous de montage

Si vous désirez acheter des accessoires et vous avez besoin de numéros des pieces,
vous pouvez chercher sur la page website et trouver les détails sur notre adresse ci-
dessous

http://www.msi.com/index.php
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Guide Rapide des Connecteurs

SYSFAN2
JPWR2

CPU

CPUFAN

DIMM4
DIMM3
DIMM2

DIMM1 SYSFAN3

JTURBO1

FH

Panneau
arriére

PCI_E1
PCI_E2
PCI_E3
PCI_E4

JBAT1
PCI_E5

PCI_E6

=

PCI_E7

EEERREREEN

— FV1

T SYSFAN1

[
— SATA3_4
— SATA5_6

B'— JusSB4

Bt JCI1

JAUD1 JCOM1

SYSFAN4

JTPM1

JFP1
JFP2

JDLED3

JUSB2

JUSB1
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Guide référence des connecteurs

Noms de ports Types des ports Page
Panneau arriére Fr-6

CPU LGA1155 CPU Socket Fr-8

CPUFAN,SYSFAN1~4 Connecteurs d'alimentation de ventilateurs Fr-18
DIMM1~4 Emplacements de mémoire DDR3 Fr-14
FV1 Connecteur points de vérification de tension ~ Fr-23
JAUD1 Connecteur audio avant Fr-19
JBAT1 Cavalier d’effacement CMOS Fr-24
JCi Connecteur Chassis Intrusion Fr-21
JCOM1 Connecteur de port Sérial Fr-22
JDLED3 Connecteur Voice Genie Fr-22
JFP1, JFP2 Connecteurs panneau avant Fr-19
JPWR1 Connecteur d'alimentation ATX 24-pin Fr-13
JPWR2 Connecteur d'alimentation ATX 8-pin Fr-13
JTPM1 Connecteur de Module TPM Fr-21
JTURBO1 Connecteur de Panneau MultiConnect Fr-22
JUSB1~3 Connecteurs d'extension USB 2.0 Fr-20
JUSB4 Connecteur d'extension USB 3.0 Fr-20
PCI_E2,5,7 Emplacements d'extension PCle x16 Fr-16
PCI_E1, 3,4,6 Emplacements d'extension PCle x1 Fr-16
SATA1~2 Connecteurs SATA 6Gb/s Fr-17
SATA3~6 Connecteurs SATA 3Gb/s Fr-17
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Guide rapide du panneau arriére

S/PDIF-Out
coaxial

C)
& oo

[ Mic

Port USB 2.0 S/PDIF-Out Port HDMI  Port USB 3.0 Port DVI-D
optique

Souris/Clavier Port USB 2.0 LAN Port VGA

@@@ I ig%n RSO-O

Ligne-Out

Il 1]
NI

Bouton d'effacement
CMOS

> Souris/Clavier
Connecteur souris/ clavier DIN de PS/2® pour une souris ou un clavier PS/2°.

» Bouton d’effacement CMOS

Il'y a un CMOS RAM intégré, qui posseéde un bloc d’alimentation alimenté par une bat-
terie externe, destiné a conserver les données de configuration du systéme. Avec le
CMOS RAM, le systéme peut lancer automatiquement le systéeme d’exploitation chaque
fois qu'il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du systeme, utilisez ce
bouton pour effacer les données. Appuyez le bouton pour effacer les données.

» S/PDIF-Out coaxial

Ce connecteur est utilisé pour relier I'interface S/PDIF (Sony et Philips Digital Intercon-
nect Format) de la transmission audio numérique a un haut-parleur externe via un cable
coaxial.

» S/PDIF-Out optique

Ce connecteur est utilisé pour relier I'interface S/PDIF (Sony et Philips Digital Intercon-
nect Format) de la transmission audio numérique a un haut-parleur externe via un cable
de fibre optique.

»Port USB 2.0

Le port USB 2.0 sert a brancher des périphériques USB 2.0 tels que le clavier, la souris,
ou d’autres périphériques compatibles USB 2.0.

»Port USB 3.0

Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte le taux

de transfert jusqu'a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).
Impontant

Si vous voulez installer un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une cable USB 3.0 pour
connecter au port USB 3.0.

Fr-6



»LAN Jaune Vert/ Orange
La prise standard RJ-45 LAN sert a la connexion au
réseau local (Local Area Network (LAN)).

LED Couleur | LED d'état Condition
Gauche | Jaune Eteinte La connexion au réseau LAN n’est pas établie.
Allumée (Stable) La connexion au réseau LAN est établie.

Allumée (Clignotante) | L'ordinateur communique avec un autre ordinateur sur le réseau

local LAN.
Droite Vert Eteinte Un débit de 10 Mbits/sec est sélectionné
Allumée Un débit de 100 Mbits/sec est sélectionné
Orange | Allumée Un débit de 1000 Mbits/sec est sélectionné

Il

» Port HDM]I  #iewoerimon mutivenia wrenrace
Le High-Definition Multimedia Interface (HDMI) est un interface d’audio/vidéo tout-
digital, qui est capable de transmettre les trains décompressés. HDMI supporte toutes
les formes de TV, y compris le standard, 'amélioré, ou les vidéo de haute-définition, et
I'audio digital de multi-canaux sur le cable simple en plus.

»Port VGA
Le connecteur féminin de DB15-pin est fournit pour un moniteur.

> Port DVI-D

Le connecteur DVI-D (Digital Visual Interface- Digital) peut étre relié a un moniteur LCD,
ou un moniteur CRT avec un adaptateur. Pour connecter un moniteur, veuillez vous
référer au manuel du moniteur pour plus d'information.

Cette plate-forme supporte la fonction double-écran pour deux ports de sortie facultatifs
(HDMI+DVI, DVI+VGA ou VGA+HDMI).

HDMI+DVI DVI+VGA VGA+HDMI
Mode étendu
R ) o o o
(Etendre le PC sur un deuxiéme moniteur)
Mode clone
. L o o o
(Deux moniteurs ont le méme écran)

»Ports Audio

Ces connecteurs audio servent pour les périphériques audio. Vous pouvez différencier
leur utilisation grace a la couleur des prises audio.

m  Bleu-Ligne in : sert a connecter les périphériques de sortie audio externe.
Vert- Ligne out : est utilisé pour un haut-parleur ou un casque.

Rose- Mic : est utilisé pour un microphone.

Noir- RS-Out : Acoustique arriere en mode de canal 4/ 5.1/ 7.1.

Orange- CS-Out : Centre/ Caisson de basse en mode de canal 5.1/ 7.1.
Gris- SS-Out : Acoustique de c6té en mode de canal 7.1.
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Processeur : CPU

e N
Introduction du LGA 1155 CPU

A la surface du LGA 1155 CPU vous noterez deux clés d'alignement et un triangle
jaune servant a aligner le CPU dans la bonne position sur la carte mére. Le triangle
jaune corresponde a la Pin 1.

Clé d’alignement Clé d’alignement

Le triangle jaune cor-
responde a la Pin 1

. /

Impontant

Surchauffe

La surchauffe endommage sérieusement le processeur et le systeme. Assurez-vous
toujours que le systeme de refroidissement fonctionne correctement pour protéger le
processeur de la surchauffe. Assurez-vous d’appliquer une couche de pate thermique
(ou film thermique) entre le processeur et le systeme de refroidissement afin d’améliorer
la dissipation de la chaleur.

Remplacement du processeur

Lorsque vous remplacez le processeur, commencez toujours par couper I'alimentation
électrique du boitier ou par débrancher le cordon d’alimentation de la prise pour garantir
la sécurité du processeur.

Overclocking

Cette carte mére supporte I'overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer que vos
composants soient capables de tolérer ces configurations anormales, lors d’overclocking.
Toutefois I'utilisation au dela des spécifications constructeur n’est pas recommandé.
Nous ne garantissons pas les dommages et risques causés par les utilisations non
prévues dans les spécifications du produit.
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Installation du CPU et son ventilateur

Quand vous installez le CPU, assurez-vous que le CPU soit équipé d’un ventilateur, qui
est nécessaire pour éviter la surchauffe et maintenir la stabilité. Suivez les instruction
suivantes pour installer le CPU et son ventilateur correctement. Une installation incor-
recte peut endommager votre CPU et la carte mére.

1. Décrochez et levez le levier a la posi- 2. Le plaque se leve automatique-
tion completement ouverte. ment lorsque le levier est levé a la
position complétement ouverte. Ne
touchez aucune broche du socket

CPU.

3. Alignez le CPU sur le socket CPU. 4. Fermez le plaque et enlevez le cou-
Assurez-vous de tenir le CPU par la vercle plastique de protection.
base avec les contacts métaux vers
le bas. La clé d’alignement du CPU
s’aligne sur les bords du socket pour
garantir une bonne correspondance.
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5. Inspectez le CPU s'il est bien posé
dans le socket. Appuyez le levier et
verrouillez-le sous l'onglet de réten-
tion.

7. Localisez le connecteur de ventila-
teur de CPU sur la carte mére.

Régulierement étendez une couche
fine d’enduit thermique (ou une
bande thermique) sur le haut du
CPU, pour améliorer la dissipation
de la chaleur et protéger le CPU de
la surchauffe.

Placez le ventilateur sur la carte
meére avec les fils vers le connecteur
et les crochets adaptés aux trous sur
la carte mere.
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9. Poussez le ventilateur jusqu’a ce 10. Inspectez la carte mére pour assurer

que les quatres pinces soient bien que le ventilateur soit correctement
enclavées dans les trous sur la carte verrouillé en place.

mere. Appuyez sur le quatre cro-

chets pour fixer le ventilateur. Vous

entendrez un clic de chaque crochet

mis en position.

Carte mere ’_*_‘

Crochet

11. Finalement, attachez le cable du

ventilateur de CPU au connecteur du
ventilateur de CPU sur la carte.

.

Ne touchez pas les broches du socket CPU.

Vérifiez que le ventilateur de CPU est bien attaché sur le CPU avant de démarrer
votre systeme.

Quand le CPU n’est pas installé, toujours protégez les broches du socket CPU avec
le couvercle plastique couvrant le socket.

Veuillez vous-référer a la documentation du ventilateur de CPU pour plus de détails
sur l'installation du ventilateur de CPU.
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Trous Taraudés de Montage

Avant d’installer votre carte mére, il faut d’abord installer les socles de montage néce
saires sur le plateau de montage du boitier de I'ordinateur. Si la boitier de I'ordinateur
est accompagnée par un panneau Entrée/ Sortie arriére, veuillez utiliser celui ci plutét
que celui qui est fournit par défaut dans la boite de la carte mére. Le panneau Entrée/
Sortie arriére doit se fixer facilement dans la boitier sans recourir a des vis. Alignez les
socles de montage du plateau avec les trous taraudés de la carte meére et sécurisez la
carte mére avec les vis fournies avec le boitier de I'ordinateur. L'emplacement des trous
taraudés de la carte est montrée ci-dessous. Pour plus d’information, veuillez vous
référer au manuel de votre boitier ordinateur.
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Impoentant

* Installez la carte mére sur une surface plate et propre.

* Pour prévenir tous dommages a la carte mere, veillez a n’avoir aucun contact entre la
carte mere et le boitier de I'ordinateur hormis les socles de montage.

» Veuillez vous assurer qu'il n’y pas de composant en métal mis sur la carte ou dans la
boite ordinateur qui entrainerait un court circuit a la carte mére.
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Connecteurs d’alimentation
JPWR1 : Connecteur d’alimentation ATX 24-pin

Ce connecteur vous permet de relier une alimentation ATX 24-pin. Pour cela, alignez
le cable d’alimentation avec le connecteur et appuyez fermement le cable dans le con-
necteur. Si ceci est bien fait, la pince sur le cable d’alimentation doit étre accrochée sur
le connecteur d’alimentation de la carte mére.

JPWR2 : Connecteur d’alimentation du ATX 8-pin

Ce connecteur fournit I'alimentation de 12V au CPU.

e
e = 5

Impontant

Veuillez vous assurer que tous les connecteurs sont connectés aux bonnes alimenta-
tions ATX afin garantir une opération stable de la carte mere.
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Mémoire

Ces emplacements DIMM sont destinés a installer les modules de mémoire. Pour plus
d’informations sur les composants compatibles, veuillez visiter http://www.msi.com/
service/test-report

DDR3 : |
240-pin, 1.5V [ ] ]
| 1 1 |
48x2=96 pin 72x2=144 pin

Reégle de population en mode double-canal

En mode de double-canal, les modules de mémoire peuvent transmettre et recevoir
simultanément deux lignes de données. L’activation du mode double-canal peut amé-
liorer les performances du systéme. Veuillez vous reporter aux illustrations suivantes
pour connaitre les regles de population en mode de double-canal.

O —

©

=0 |nstallé
semmmmmmmm | \/ide

* Les modules de mémoire DDR3 ne sont pas interchangeables par DDR2. Vous de-
vez toujours installer les modules de mémoire DDR3 dans les emplacements DDR3
DIMM.

* Pour garantir la stabilité du systéme, assurez-vous d’installer les modules de me-
moire du méme type et de la méme densité en mode de double-canal.

» A cause du développement de la ressource des puces, le systéme ne détectera que
jusqu’a 31+GB (non 32GB plein) lorsque tous les emplacements DIMM sont installés
avec des modules de mémoire de 8GB.
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Installation des modules de mémoire

1. Déverouillez 'emplacement DIMM en repoussant les pinces de montage sur le c6té.
Insérez verticalement le module de mémoire dans I'emplacement DIMM. Le module
de mémoire possede une seule encoche en son centre sur le bas et ne s’adaptera
que s'il est orienté de la maniére convenable a 'emplacement DIMM.

2. Poussez le module de mémoire profondément dans I'emplacement DIMM. Les
pinces plastiques de chaque c6té de 'emplacement DIMM se ferment automatique-
ment lorsque le module de mémoire est correctement posé et vous entendrez un
clic.

3. Veérifiez manuellement si le module de mémoire a été verrouillée en place par les
pinces de 'emplacement DIMM sur les cotés.
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Emplacements d’extension

Cette carte mére contient de nombreux ports pour les cartes d’extension, tels que les
cartes graphiques ou les cartes audio.

Emplacement PCle (Peripheral Component Interconnect Express)
L’emplacement PCle supporte la carte d’extension d’Interface PCle.

Emplacement PCle 3.0 x16

Emplacement PCle 2.0 x16

Emplacement PCle 2.0 x1

Impontant

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le PC n’est
pas relié au secteur. Lisez la documentation pour faire les configurations nécessaires
du matériel ou logiciel ajoutés.
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Connecteurs internes
SATA1~6 : Connecteurs SATA

Ce connecteur est un port d’interface de SATA haut débit. Chaque connecteur peut étre
relié a un appareil SATA. Les appareils SATA sont des disques durs (HDD), lecteurs
d’état solid (SSD), et lecteurs optiques (CD/ DVD/ Blu-Ray).

SATA1~2 (6Gb/s, par Intel® Z77/ Z75)
SATA3~6 (3Gb/s, par Intel® Z77/ Z75)

SATA3
SATA6

SATA5

Impontant

» De nombreux périphériques SATA ont besoin d’un cable d’alimentation. Ce type de
périphériques comprend les disques durs (HDD), les lecteurs d’état solid (SSD), et
les périphériques optiques (CD / DVD / Blu-Ray). Veuillez vous référer au manuel des
périphériques pour plus d’information.

» Dans la plupart des boitiers d’ordinateur, il est necessaire de fixer les périphériques
SATA, tels que HDD, SSD, et lecteur optique, avec des vis par les fixations adéquats.
Référez-vous au manuel de votre boitier ou de votre périphérique SATA pour plus
d’instructions d’installation.

» Veuillez ne pas plier le cable de SATA a 90°. Autrement il entrainerait une perte de
données pendant la transmission.

* Les cables SATA en ont des prises identiques sur chaque cété. Néanmoins, il est
recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain d’espace.
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CPUFAN, SYSFAN1~4 : Connecteur d’alimentation du ventilateur
Les connecteurs d’alimentaion du ventilateur supportent les ventilateurs de type +12V.
Si la carte mére est équipée d’un moniteur du matériel de systeme intégré, vous devrez
utiliser un ventilateur spécial pourvu d’un capteur de vitesse afin de contréler le ventila-
teur de l'unité centrale. N'oubliez pas de connecter tous les ventilateurs. Certains ven-
tilateurs de systéme se connectent directement a I'alimentation au lieu de se connecter
a la carte mére. Un ventilateur de systéme peut étre relié a n'importe quel connecteur
de ventilateur systéme.

CPUFAN

SYSFAN1/
SYSFAN2

SYSFAN3/
SYSFAN4

» Veuillez vous référer au site officiel de votre processeur ou consulter votre vendeur
pour trouver ventilateurs de refroidissement CPU recommandés.

» Ces connecteurs CPUFAN, SYSFAN1, SYSFANZ2 supportent le contréle Smart fan.
Vous pouvez installer I'utilitaire Control Center Il qui contrélera automatiquement la
vitesse du ventilateur selon la température actuelle.

« S’il n’y pas assez de ports sur la carte mére pour connecter tous les ventilateurs du
systeme, des adaptateurs sont disponibles pour connecter directement un ventilateur
a l'alimentation du boitier.

» Avant le premier démarrage, assurez-vous qu’aucune cable n‘'endommage les lames
de ventilateurs.
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JFP1, JFP2 : Connecteur panneau avant

Ces connecteurs se connectent aux interrupteurs et LEDs du panneau avant. Le JFP1
est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant
Intel®. Lors d’installation des connecteurs du panneau avant, veuillez utiliser les mCon-
nectors attachés afin de vous simplifier I'installation. Connectez tous les fils du boitier
aux mConnectors et puis connectez les mConnectors a la carte mére.

Imponrtant

» Sur les branchements du boitiers, les broches marquées par de petits triangles sont
des fils positifs. Veuillez utiliser les diagrammes ci-dessus et 'explication de mCon-
nectors pour déterminer la bonne orientation et position des connecteurs.

» La majorité des connecteurs sur le panneau avant du boitier d’ordinateur sont con-
nectés au JFP1 a l'origine.

JAUD1 : Connecteur audio panneau avant

Ce connecteur vous permet de connecter un audio sur le panneau avant. Il est con-
forme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant Intel®.
7
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JUSB1~3 : Connecteurs d’extension USB 2.0

Ce connecteur est destiné a connecter les périphériques USB de haute-vitesse tels que
lecteurs de disques durs (HDDs) USB, les appareils photo numériques, les lecteurs
MP3, les imprimantes, les modems et les appareils similaires.

* Le schéma de carte mére dans la figure n'est qu'a
titre de référence.

Support USB 2.0 (en option)

Impoentant

Notez que les pins VCC et GND doivent étre branchées correctement afin d’éviter tout
dommage possible.

JUSB4 : Connecteurs d’extension USB 3.0

Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte un
taux de transfert jusqu’'a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

l * Le schéma de carte mere dans la figure n'est qu'a
titre de référence.

Support USB 3.0 (en option)

Impoerntant

* Notez que les pins VCC et GND doivent étre branchées correctement afin d’éviter
tout dommage possible.

» Sivous voulez utiliser un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une cable USB 3.0.
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JCI1 : Connecteur Chassis Intrusion

Ce connecteur est connecté a un cable chassis intrusion switch. Si le chassis est
ouvert, le switch en informera le systeme, qui enregistera ce statut et affichera un écran
d’alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer dans le BIOS et désac-

tiver 'alerte.

JTPM1 : Connecteur de Module TPM

Ce connecteur permet de relier un module TPM (Trusted Platform Module) en option.
Veuillez vous référer au manuel du module TPM pour plus de détails.

Module TPM est en option

* Le schéma de carte mere dans la figure n’est qu'a
titre de référence.
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JDLEDS3 : Connecteur Voice Genie (en option)
Ce connecteur sert a relier le module Voice Genie de controle de voix (en option).
Veuillez vous référer au guide d'utilisation pour plus de détails.

JTURBO1 : Connecteur de panneau MultiConnect (en option)

Ce connecteur sert a connecter un panneau avant en option pour contréler OC Genie
et des fonctions supplémentaires. Veuillez vous référer au guide d'utilisation pour plus
de détails.

<
PN
)2/4;’«,&0/
>
@ 1
s
>
So

JCOM1 : Connecteur de port sérial

Le port serial est un port de communications de haute vitesse de 16550A, qui envoie/
recoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez attacher un périphérique sérail.
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FV1 : Connecteur de points vérifications de tension (en option)

Ces points vérification de tension servent a mesurer les tensions actuelles du systeme.
Il faut un multimetre (non compris) pour vérifier les tensions. Afin de mesurer la tension,
veuillez utiliser les cables de points vérif de tension, compris dans le paquet de carte
mere. Attachez le fil positif du multimétre au cable de point vérif tension et attachez le
fil négatif sur le connecteur de la terre.

GND
GND
PCH_1P05
VCC_DDR
CPU_GFX

CPU_VTT

VCCP

[ E EEEEE

Point Description
GND (pin 6, pin 7) Terre

PCH_1PO05 (pin 5) Tension PCH 1.5. La tension PCH est celle fournie au
platform Controller Hub.

VCC_DDR (pin 4) Tension Mémoire. La tension de mémoire DDR est celle
fournie aux modules de mémoire DDR sur la carte mére. Un
bas timing mémoire exige une haute tension pour maintenir
la stabilité du systéeme.

CPU_GFX (pin 3) La tension CPU_GFX est celle fournie aux processeurs
graphiques intégrés sur le CPU.
CPU_VTT (pin 2) Tension CPU IO (Uncore). La tension CPU |0 est celle

founie a Uncore sur le CPU. Haut overclocks exige une haute
tension CPU IO pour maintenir la stabilité du systéme.

VCCP (pin 1) Tension coeur CPU. La tension du coeur CPU est celle
fournie au coeur CPU. Haut overclocks exige une haute
tension du coeur CPU pour maintenir la stabilité du system.
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Cavaliers
JBAT1 : Cavalier d’effacement CMOS

Il'y a un CMOS RAM intégré, qui posséde un bloc d’alimentation alimenté par une bat-
terie externe, destiné a conserver les données de configuration du systéme. Avec le
CMOS RAM, le systeme peut lancer automatiquement le systéme d’exploitation chaque
fois qu'il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du systéme, réglez le
cavalier pour effacer CMOS RAM.

1 1

Conserver les données  Effacer les données

Vous pouvez effacer le CMOS RAM en raccourcissant ce cavalier quand le systéeme est
éteint. Ensuite, ouvriez le cavalier. Evitez d’effacer le CMOS pendant que le systeme
est allumé; cela endommagerait la carte mere.
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Indicateurs de Statut LED

e

[s] i}
BB BEEE [ (GBI FFEFR [ EFEF e

CPU_PHASE LEDs
Ces LEDs changent selon le chargement du CPU. Plus haut est le nombre de phase
d’alimentation, plus fiable est I'alimentation vers le processeur.
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Réglage BIOS

CLICK BIOS Il est développé par MSI qui fournit une interface graphique d'utilisateur
pour régler les paramétres de BIOS a l'aide de la souris et le clavier.

Avec CLICK BIOS I, vous pouvez modifier les réglages BIOS, surveiller la température
du CPU, choisir la priorité de périphérique démarrage et voir les informations du sys-
teme tel que le nom CPU, la capacité DRAM, la version du systéme d’exploitation et du
BIOS. Vous pouvez importer et exporter les données de paramétrages pour les sauveg-
arder et les partager avec vos amis. Avec une connexion Internet, vous pouvez surfer
sur Internet, lire les mails et utiliser Live Update pour la mise a jour de votre systéme.

Entrée

Allumez l'ordinateur et le systéeme lancera le processus POST (Test automatique
d’allumage). Lorsque le message ci-dessous apparait a I'écran, appuyez sur la touche
<DEL> pour entrer dans le Réglage.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(Appuyez DEL pour entrer dans le Menu Réglages, F11 pour entrer
dans le Menu Démarrage)

Si le message disparait avant que vous ne répondiez et que vous souhaitez encore
entrer dans Setup (Réglages), redémarrez le systéeme en éteignant puis en rallumant

en appuyant sur le bouton RESET (Réinitialiser). Vous pouvez également redémarrer le
systéme en appuyant simultanément sur les touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

Les menus du BIOS décrits ici sont mis a jour régulierement. La description ci dessous
peut donc étre légerement différente et ne doit étre considérée que comme une
référence.

Vue d'ensemble
Entrer CLICK BIOS II, il apparait I'écran suivant.

Information
Surveiller la du systéme
température Menu de

Sélection du j démarrage

mode Barre priorité

de périphérique
démarrage

ECO stanparp | (o
mode mode

Sélection du [§
menu BIOS BROWSER
| I

1
Sélection de

SECURITY

Ecran de menu
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Imporntant
Les photos dans cette guide ne sont qu'a titre de référence et peuvent varier selon le

modéle que vous achetez. Veuillez vous référer a I'écran actuel de votre systéme pour
les informations détaillées.

> Surveiller la température
Cette partie montre la température du processeur et de la carte mere.

> Information du systéme
Cette partie montre I'heure, la date, le nom du CPU, la fréquence CPU, la fréquence
DRAM, la capacité DRAM et la version BIOS.

»BIOS menu selection
Ces bloques servent a choisir les menus BIOS. Les options suivantes disponibles :

m  SETTINGS - Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages des fonctions des
puces et des périphériques de démarrage.

m  OC-Cemenupermetlajustementdesfréquencesetdestensions.L’augmentation
de la fréquence permettra de meilleures performances,néanmoins une haute
fréquence, produit plus de chaleur et pourrait entrainer une instabilité, nous
déconseillons les utilisateurs non-initiés a overclocker.

ECO - Ce menu est relié aux réglages d'économie d'énergie.
BROWSER - Cette fonction sert a entrer dans le navigateur MSI Winki.

m  UTILITIES - Ce menu contient les utilitaires pour la sauvegarde et la mise a
jour.

m SECURITY - Ce menu de sécurité sert a restreindre I'acces aux paramétres de
réglages du BIOS. Vous pouvez utiliser les fonctions de sécurité pour protéger
votre systeme.

> Barre priorité de périphérique démarrage

Bougez les icones des périphériques pour changer la priorité au démarrage.

»Menu de démarrage

Ce bouton sert a ouvrir le menu de paramétrage du démarrage. Cliquez ce menu pour
démarrer le systeme du périphérique instamment.

» Sélection du mode

La fonction vous permet de charger les modes d’économie d’énergie et d’overclocking.

»Ecran Menu
Cette zbne fournit les réglages BIOS qui permettent de changer les paramétrages.

Barre priorité de périphérique démarrage
Cette barre montre la priorité des périphériques au démarrage. Les icones qui
s’allument indiquent la présence des périphériques.

Boot device priority

Haute priorité » Basse priorité

Cliquez et déplacer l'icone a gauche ou droite pour spécifier la priorité de démarrage.
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Opération
CLICK BIOS Il vous permet de contrbler les réglages BIOS avec la souris et le clavier.
La liste ci-dessous décrit les opérations des touches raccourcis et de la souris.

Aide général

CLICK BIOS Il fournit la fenétre Aide générale. Vous pouvez faire apparaitre cet écran
a partir de n'importe quel menu BIOS en appuyant <F1> ou cliquant HELP a la page
de réglages BIOS. La fenétre Aide montre les touches appropriées et les sélections
possibles des menus surlignés.

Touches | Souris Description
<tloe> Choisir un article
@))
Bouger le curseur
<Enter> \\@\ Choisir une icdéne/ un domaine
)
Cliquer/ Double-cliquer le
bouton gauche
<Esc> M Retourner au menu Exit ou revenir a la page
> précédente d’un sous-menu
Cliquer le bouton droite
<+> Augmenter la valeur numérique ou faire un
changement
<-> Diminuer la valeur numérique ou faire un
changement
<F1> Aide générale
<F4> CPU Spécifications
<F5> Entrer dans Memory-Z
<F6> Charger les réglages optimaux par défaut
<F10> Conserver les changement et réinitialiser
<F12> Conserver une capture d'écran au lecteur
USB FAT/FAT32
Sous-Menu

Si vous avez un symbole de fleche a gauche de certain champs, cela signifie qu'un
sous-menu servant a modifier d’autres options est disponible. Vous pouvez utiliser les
fleches ( t 1 ) ou la souris pour pour illuminer le champ puis appuyer sur <Enter> ou
double cliquer la souris pour entrer dans le sous-menu. Si vous voulez retourner au
menu précédent, appuyez <Esc > ou cliquez-droite la souris.
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OC Menu

Ce menu est destiné aux utilisateur avancés souhaitant overclocker la carte mére.

msi .

Temperature d 1

CcPU BE"C

29T

Hs

prio
ECO STANDARD | [ oC Geniell
_mode mode mode

cy [10kHz]

SETTINGS | et o rrms : BROWSER

8

UTILITIES

SECURITY

Impontant
* L’Overclocking manuel du PC n’est recommandé que pour les utilisateurs avanceés.

» L’Overclocking n’est pas garanti, et une mauvaise manipulation peut invalider votre
garantie et endommager sévérement votre matériel.

» Si vous n’étes pas familier avec I'overclocking, nous recommandons d’utiliser OC
Genie pour un overclocking simplifié et plus stable.

> Current CPU / DRAM Frequency

Ces menus montrent la fréquence du CPU et de la mémoire. Lecture uniquement.

» CPU Base Frequency [10KHz]

Cette fonction vous permet de régler I'horloge de base du CPU (par increment de
10KHz). Vous pouvez overclocker le CPU en ajustant la valeur. Veuillez noter que le
comportement d’overclocking n’est pas garanti.

» Adjust CPU Ratio

Ce menu contrdle le multiplicateur qui sert a déterminer la fréquence interne du
processeur. Il est disponible seulement quand le processeur supporte cette fonction.

» Adjusted CPU Frequency

I montre la fréquence ajustée du CPU. Lecture uniquement.

» Adjust CPU Ratio in OS

Activer ce menu pour permettre au ratio CPU de changer dans le systéme d'exploitation
a l'aide de MSI Control Center.

> Internal PLL Overvoltage

Ce menu sert a ajuster la tension PLL.
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»EIST

L’Enhanced Intel SpeedStep Technologie vous permet de configurer le niveau de
performance du microprocesseur si I'ordinateur fonctionne sur batterie ou sur secteur.
Ce menu apparaitra si vous installez un CPU supportant la technologie speedstep.

> Intel Turbo Boost
Active ou désactive Intel Turbo Boost permettant un surcroit de performance CPU au-

dessus des spécifications (lorsque I'application exige I'état de la performance la plus
haute du processeur).

»OC Genie Button Operation
Ce menu vous permet d'activer/ désactiver la fonction OC Genie.
» Customize OC Genie
Ce menu permet de choisir le paramétrages par défaut ou personnalisés. Mettez le en
[MSI], OC Genie utilise les paramétrages OC par défaut pour overclocker le systéme.
La mise en [Customize] vous permet de configurer le sous-menu suivant “Customize
OC Genie option” manuellement pour OC Genie.
» Customize OC Genie option
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.
» Customize CPU Ratio
Ce menu permet de spécifier le ratio CPU pour la fonction OC Genie.
»My GT Overclock
Ce menu permet d'activer/ désactiver l'overclocking du graphique intégré pour la
fonction OC Genie.
»GT Ratio
Ce menu permet de spécifier le ratio GT pour la fonction OC Genie.
> Adjusted my GT Ratio
I montre la fréquence iGPU lorsque OC Genie est démarrée. Lecture uniquement.
» Customize DRAM Frequency
Ce menu permet de spécifier la frequence DRAM pour la fonction OC Genie.
> Adjusted My DRAM Frequency
Ce menu montre la fréquence ajustée du DRAM lorsque OC Genie est démarré.
Lecture uniquement.
» Extreme Memory Profile (X.M.P)
Cet article sert a activer/ désactiver le Intel Extreme Memory Profile (XMP) lorsque
OC Genie est démarré.

»My OC Genie Intel C-State
Ce menu sert a activer/ désactiver Intel C-State lorsque OC Genie est démarré.

» My OC Genie Package C State limit
Ce menu permet de spécifier le mode C-state pour la fonction OC Genie.

» My OC Genie Long duration power limit
Ce menu permet de personnaliser la limite d'alimentation de longue durée pour la
fonction OC Genie.
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» My OC Genie Long duration maintained

Ce menu permet de personnaliser la longue duration maintenue pour la fonction
OC Genie.

» My OC Genie Short duration power limit
Ce menu permet de personnaliser limite d'alimentation de longue durée pour la
fonction OC Genie.

»My CPU Core Voltage/ My OC Genie CPU 1/O Voltage/ My OC Genie DRAM
Voltage/ My OC Genie GPU Voltage

Ces menus servent a spécifier la tension du CPU, de la mémoire et des puces pour

la fonction OC Genie.

» Current CPU Core Voltage/ Current CPU I/O Core Voltage/ Current DRAM Voltage/
Current GPU Voltage

Ces menus montrent la tension actuelle de CPU/ CPU I/O/ DRAM/ GPU. Lecture

uniquement.

» DRAM Reference Clock
Ce menu permet de spécifier DRAM Reference Clock pour le CPU. Veuillez noter que
le comportement d'overclocking n'est pas garanti.

» DRAM Frequency
Ce menu vous permet d'ajuster la fréquence DRAM. Veuillez noter que le comporte-
ment d'overclocking n'est pas garanti.

» Adjusted DRAM Frequency
Il montre la fréquence ajustée de la DRAM. Lecture uniquement.

» Extreme Memory Profile (X.M.P)
Cet article sert & activer/ désactiver le Intel Extreme Memory Profile (XMP). Pour plus
d’information veuillez vous référer au site Internet officiel.

» DRAM Timing Mode

Le type de timing DRAM est contrélé par TEEPROM SPD (Serial Presence Detect)
du module DRAM. La mise en [Auto] active le DRAM timings et le sousmenu suivant
“Advance DRAM Configuration” est déterminé par le BIOS en fonction de la configuration
du SPD. La mise en [Link] ou [Unlink] vous permet de configurer le timings DRAM et le
sous-menu “Advance DRAM Configuration” manuellement.

» Advanced DRAM Configuration
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

» Command Rate

Ce réglage contrble le taux d’'ordre DRAM.

»tCL

Il contréle la latence CAS, qui détermine le retard du timing (en cycle d’horloge)
avant que le SDRAM commence un ordre de lecture apres 'avoir regu.

»tRCD

Cette fonction vous permet de déterminer le timing de la transition de RAS (row

address strobe) a CAS (column address strobe). Plus basse est la fréquence de
I'horloge, plus rapide est la performance de la DRAM.
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»tRP

Cette fonction contréle le nombre de cycles pour que le Row Address Strobe (RAS)
est autorisé a pré-charger. S’il n’y a pas assez de temps pour que le RAS accumule
sa charge avant le rafraichissement de la DRAM, le rafraichissement peut étre in-
complet et le DRAM peut échouer a retirer les données. Cette fonction s’applique
seulement quand le systeme utilise de la DRAM synchrone.

»tRAS

L’article détermine le temps que le RAS prend pour lire ou écrire une cellule de
mémoire.

»tRFC

Cette fonction permet de déterminer le temps que le RFC prend pour lire ou écrire
une cellule demémoire.

»tWR

L’intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données et le
début de I'ordre de précharge. Permet aux amplificateurs sensitifs de restaurer les
données aux cellules.

»tWTR

L’intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données

et le début de l'ordre de pré-charge. Permet au pont 1/O de faire sur-fonctionner
I'amplificateur sensitif avant qu’un ordre de lecture commence.

»tRRD

Spécifie le délai actif-a-actif des différentes banques.

»tRTP

L’intervalle de temps entre un ordre de lecture et un ordre de pré-charge.
»tFAW

Ce menu sert a régler le délai FAW (délai de quatre fenétres activées).
»tWCL

Ce menu sert a régler le timing tWCL (Write CAS Latency).

»tCKE

Ce menu sert a régler Pulse Width pour le module DRAM.

»tRTL

Ce menu sert a régler Round Trip Latency.

» Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Appuyez <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Vous pouvez régler le timing de
mémoire avancée pour chaque canal.
»GT OverClocking
Ce menu vous permet d’activer/ désactiver 'overclocking de graphics intégrés.
> GT Ratio
Ce réglage controle le ratio de la fréquence de graphics intégrés pour activer les graph-
ics intégrés en combinaison de différentes fréquences.
> Adjusted GT Frequency
Il montre la fréquence iGPU. Lecture uniquement.
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» Spread Spectrum
Cette fonction réduit les interférences électromagnétiques EMI (Electromagnetic
Interference) en réglant les impultions.

Impoenrtant

» Sivous n‘avez pas de probléeme d’EMI, laissez I'option sur [Disable], ceci vous per-
met d’avoir une stabilité du systéme et des performances optmales. Dans le cas
contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.

* Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le
systeme devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus convenable,
veuillez consulter le reglement EMI local.

* N'oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous étes en train
d’overclocker parce que méme un battement léger peut causer un accroissement
temporaire de la vitesse de I'horloge qui verrouillera votre processeur overclockeé.

»Vdroop Control
Ce menu sert a choisir le mode de contrdle VDroop.

»CPU Core OCP Expander

Ce menu sert a étendre la limitation du CPU Over Current Protection. Plus haute valeur
d'extension indique moins de protection CPU. Par conséquent, veuillez ajuster la
tension CPU soigneusement s'il est besoin.

»CPU Core Engine Speed

Ce menu vous permet d'augmenter la vitesse de travail PWM pour stabiliser la tension
du coeur CPU et minimiser la gamme d'ondulation. L'augmentation de la vitesse de
travail PWM entrainera une haute température de MOSFET. Par conséquent, veuillez
vous assurer de préparer une bonne solution de refroidissement pour MOSFET avant
d'augmenter la valeur.

»CPU Core Voltage/ DRAM Voltage/ GPU Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU
PLL Voltage/ DDR_VREF_CA_A/DDR_VREF_CA_B/DDR_VREF_DA_A/DDR_VREF_
DA_B/ PCH 1.05
Ces menus servent a ajuster la tension du CPU, de la mémoire, du GPU et des puces.
> Current CPU Core Voltage/ Current CPU 1/O Core Voltage/ Current DRAM Voltage/
Current GPU Voltage
Ces menus montrent la tension actuelle du CPU/ CPU 1/O/ DRAM/ GPU. Lecture
uniquement.
» Qverclocking Profiles
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

» Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

> Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Donner un nom et le saisir dans le ce menu.

» Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Sauvegarder vos réglages d'overclocking actuels a ROM pour profil choisi.
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> Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Charger/ Effacer les réglages de profil sauvegardés dans ROM.

» OC Profile Save to USB
Sauvegarder le profil d’overclocking actuel sur un disque flash USB.

» OC Profile Load from USB
Charger un profil d’overclocking depuis un disque flash USB.

» CPU Specifications

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu rend toutes les
fonctions essentielles de votre CPU surbrillantes. L'information peut varier selon le
modele est n'est qu’a titre de référence. Vous pouvez aussi accéder a cette information
a tout moment en appuyant sur [F4]. Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-
menu.

» CPU Technology Support
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Le sous-menu montre les
technologies du CPU installé. Lecture uniquement.

» MEMORY-Z
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu rend tous les
réglages et timings de vos DIMMs surbrillants. Cette information peut varier selon le
modeéle et n'est qu’a titre de référence. Vous pouvez aussi accéder a cette information
a tout moment en appuyant sur [F5]. Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-
menu.
» DIMM1~4 Memory SPD
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Le sous-menu affiche les in-
formations de la mémoire installée.
»CPU Features
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

» Active Processor Cores
Ce menu vous permet de choisir le nombre de coeurs actifs du processeur.

> Limit CPUID Maximum
Il est prévu de limiter la vitesse annoncé aux systémes d’opérations anciens.

» Execute Disable Bit

Il permet de prévenir des attaques de type “buffer overflow” de certains virus ou
worms essayant d’exécuter des codes pour endommager votre systéme. Il est re-
commandé de toutjours le garder activé.

> Intel Virtualization Tech

Il améliore la virtualisation et permet au systeme de fonctionner comme de multiples
systeme virtuels. Référez-vous au site officiel pour plus d’information.

> Intel VT-D Tech

Cet fonction sert a activer/ désactiver la technologie Intel VT-D. Pour plus
d’'information veuillez vous référer au site officiel d’Intel.

» Power Technology

Cette fonction vous permet de choisir le mode Intel Dynamic Power technologie.
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» C1E Support
Activer cette fonction pour réduire la consommation d’énergie du CPU lors de I'arrét.
Tous les processeurs ne supportent pas la fonction Enhanced Halt state (C1E).

» OverSpeed Protection

Il surveille le CPU actuel ainsi que sa consommation d'énergie. Si elle surpasse un
certain niveau, le processeur réduira automatiquement sa fréquence. Si vous voulez
overclocker votre CPU, mettez le en désactivé.

> Intel C-State
C-state est un paramétrage du management de I'alimentation qui détecte lorsque le
systéeme est arréter et ainsi diminue la consommation d’alimentation.

» Package C State limit
Cette fonction vous permet de choisir un mode C-state.

» Long duration power limit (W)
Cette fonction vous permet d’ajuster la limite d’alimentation TDP pour une longue
durée.

» Long duration maintained (s)
Cette fonction vous permet d’ajuster le temps de maintien pour la limite d’alimentation
d’une longue durée.

> Short duration power limit (W)

Cette fonction vous permet d’ajuster la limite d’alimentation TDP pour une courte
durée.

» Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)

Cette fonction vous permet d’ajuster la limite TDP pour le turbo primaire/ secon-
daire.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit

Cette fonction donne la limite du ratio des coeurs1/2/3/4 du CPU.
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Mettre a jour le BIOS avec Live Update

Cette partie vous explique comment mettre a jour le BIOS en utilisant I'utilitaire Live
Update avant d'entrer dans le systéme d'exploitation. Live Update mettra a jour le BIOS
automatiquement lorsqu'il est connecté a I'Internet. Pour mettre a jour le BIOS avec
I'utilitaire Live Update :

1. Cliquez le bouton Live Update |l sur le menu BIOS UTILITIES. (Winki doit étre
installé).

LiveUpdate

=dit connections

‘can activate the connection by clicking
~ this icon, Use connection editor to add new
“and to change settings if necessary.

sl EAEAED

2. Réglez la connexion en cliquant le bouton s'il est besoin.
3. Cliquez le bouton suivant n

LiveUpdate

dém information :

v
[ v
ad ROM file : Cc
&

Verification :

Status

67%

4. Live Update détecte automatiquement la version de BIOS et télécharge les dossiers
appropriés.

Confirmation

5. Cliquez le bouton de confirmation [JE3] pour mettre & jour le BIOS.

Impoentant

Ne mettez pas a jour votre BIOS si le systéme fonctionne bien.
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Information Logiciel

Sortez le Disc ‘Pilote/Service’, qui est inclus dans la boite de la carte mére et placez-le
dans le lecteur optique. L'installation va automatiquement se déclencher, cliquez sur
le pilote ou sur I'utilitaire et suivez les instructions a I'écran pour l'installation. Le Disc
‘Pilote/Service’ contient :
- Menu Pilote : Il montre les différents pilotes disponibles. Choisissez les pilotes que
vous souhaitez installer.
- Menu de service : Il montre les applications logicielles supportées par la carte
meére.
- Menu service de base : Connectez-vous au site Web officiel de MSI par ce menu.
- Menu d’information du produit : Il montre les nouvelles informations sur le produit
MSI.
- Menu de sécurité : Il fournit la programme d’antivirus.

Impertant

Veuillez consulter le site Web de MSI pour obtenir les derniers pilotes et BIOS pour une
meilleure performance du systéme.
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Installer Winki

Les fonctions BIOS BROWSER et UTILITIES exigent l'installation préalable de Winki,
veuillez installer d’abord I'application “Winki” sur le disque dur sous Windows. Vous
pourrez ensuite accéder ces fonctionnalités en cliquant dans CLICK BIOS Il sur leurs
boutons respectifs.

Pour installer Winki, veuillez suivre les étapes suivantes :

msi %

mainboard

CHIPSET

1. Allumer votre ordinateur et entrer dans le systéme d’exploitation Windows.

2. Insérez le disque ‘Pilote/Service’ dans le lecteur optique. Le menu d’installation
apparait.

3. Cliquez l'onglet Driver.

4. Cliquez le bouton OTHERS.

5. Choisissez Winki pour démarrer l'installation.

6. Lorsque l'installation est terminée, rédémarrez votre ordinateur.
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XapaKkTepuCTUKM CUCTEMHOM NnaTbl

Moppepxkka npoueccopoB

= [poueccopebl Intel® Core™ 7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® 3-ei
reHepayuun ans passema LGA 1155
(Cnucok nogaepxmBaembix NPOLECCOPOB MOXHO HAWTK Ha cainTe
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Yuncet

m |ntel®Z77/ Z75

MNamaTtb

m 4x cnota DDR3 DIMM c nopgpepxkoii mogynei DDR3 2667*(OC)/ 2400*(OC)/
2133*(0OC)/ 1866*(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 DRAM (MmakcumanbHblii oo6bem 32 ['B)

= [loaaepka AByXKkaHanNbHOro pexumMa
(*OC = OverClocking — pasroH, AOnofHUTEMbHbIE CBEOEHUS O COBMECTUMbIX
KOMMOHEHTax cM. Ha
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

® MNopgpepxxka LAN 10/100/1000 Fast Ethernet Ha ocHoBe Realtek® 8111E

Ayavo
® BeTpoeHHbii HD-ayanokopek ot Realtek® ALC892
® 8-KaHanbHbIV 3BYK C rMOKUM NepeHasHayeHneM pasbeMoB
® CoBMeCTUMOCTb CO crieumndukaumen Azalia 1.0
SATA
m 2x pasbema SATA 6I'b/c
- (SATA1~2) Ha ocHoBe Intel® Z77/ Z75
m 4x pasbema SATA 3Ib/c
- (SATA3~6) Ha ocHoBe Intel® Z77/ Z75
RAID
= SATA1~6 nopaepxusatoT Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID
0/ 1/ 5/ 10) Ha ocHoBe Intel® Z77/ Z75
USB 3.0
m 2x nopTa BBoAa-BeiBoAa USB 3.0 Ha 3agHeit naHenu (Ha ocHoBe Intel® Z77/ Z75)
= 1x pasbem USB 3.0 Ha nnaTe (Ha ocHoBe Intel® Z77/ Z75)
Multi-GPU

® Moapepxka TexHonoruy ATI® CrossFire™
® MNoppepxka TexHonorum NVIDIA® SLI™
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Pasbembl 1 KHOMKM

B PagbeMbl Ha 3aAHeln naHenu
- 1x PS/2 nopt knaBuatypbl/MbiLLn
1x kHonka Clear CMOS
- 1x nopt koakcuanbHbii S/PDIF-out
1x nopT onTuyeckuin S/PDIF-out
4x nopta USB 2.0
2x nopta USB 3.0
1x nopt LAN
6x ayamopasbemoB
1x nopt** HDMI®, ¢ nogaepxkol MakcmManbHoro paspetleHns 1920x1200
1x nopt** DVI-D, ¢ nopaepxkoi MakcumarnbHoro paspelueHust 1920x1200
1x nopt™* VGA
** Ota nnatdopma nopaepxuBaeT MYHKUMIO ABYX-AUCTNES Yepe3 nmiobble ABYX
nopta Bbixoga (HDMI+DVI, DVI+VGA unu VGA+HDMI).
B PasbeMbl Ha nnarte
- 3x pasbema USB 2.0
1x pasbem USB 3.0
1x pasbem nocnegoBaTenbHOro nopra
1x Pasbem mogyns TPM
1x ayavopasbeM Ans nepefHen naHenm
1X pasbem AaTynKka OTKpbIBaHUS Kopryca
1x pasbem Voice Genie (onumoHanbHo)
1x pasbem MultiConnect Panel (onunoHansHo)
- 1x V-Check Points Set (onunoHanbHo)

Cnotbl

m 2x cnota PCle 3.0 x16
m 1x cnot PCle 2.0 x16

- PCI_E7 nogoepxuBaeT CKOpOCTb Nepeaayn AaHHbIX no wuHe PCle po x4
m 4x cnota PCle 2.0 x1

- Korga cnot PCI_E4 yctaHosneH, PCI_E3 6yaeT He geicTBoBathb.

dopmM-chakTop
m ATX (30.5 cm X 24.5 cm)

OTBepCTVIﬂ nop yctaHOBOYHbI€ BUHTHI
B OX KpeneXHbIX OTBEPCTUI

MomoLyb B NprobpeTeHnn JONOMHUTENBHBIX aKCeccyapoB M Noucke HoMepa U3fenvs
MOXHO HalTW No agpecy
http://www.msi.com/index.php

Ru-3



MS-7752 CuctemHas nnata

KpaTkoe pykoBoACTBO Mo pa3bemam

SYSFAN2
JPWR2

CPU

CPUFAN

DIMM4
DIMM3
DIMM2

DIMM1 SYSFAN3

JTURBO1

FH

Pasbembl _|
Ha 3agHeil
naHenu

PCI_E1
PCI_E2
PCI_E3
PCI_E4

JBAT1
PCI_E5

PCI_E6

=

PCI_E7

EEERREREEN

— FV1

T SYSFAN1

[
— SATA3_4
— SATA5_6

B'— JusSB4

= JCH

JAUD1 JCOM1

SYSFAN4

JTPM1

JFP1
JFP2

JDLED3

JUSB2

JUSB1
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CnpaBo4HOe PyKOBOACTBO MO pasbemam

MpaeHTndmkaluoHHoe Twn pasbema Howmep

1msi pasbema CTpaHuLbl
3agHsa naHenb Ru-6

CPU Pasbem gns npoueccopa LGA1155 Ru-9

CPUFAN,SYSFAN1~4 PasbeMbl nuTaHus gns BeHTunsitopa Ru-19
DIMM1~4 Pasbembl ana moayns namatv DDR3 Ru-15
FV1 Pasbem Voltage Checkpoints Ru-24
JAUD1 Ayano pasbem nepegHen naHenu Ru-20
JBAT1 Mepembivka copoca CMOS Ru-25
JCI1 Pasbem ans gatymka BCKpbITUSA Kopryca Ru-22
JCOM1 Pasbem nocnegoBaTenbHOro nopta Ru-23
JDLED3 Pasbem Voice Genie Ru-23
JFP1, JFP2 Pasbembl nepegHen naHenn Ru-20
JPWR1 24-KOHTaKTHbIN padbem nutaHus ATX Ru-14
JPWR2 8-KOHTaKTHbIN pa3bem nuTaHns ATX Ru-14
JTPM1 Pasbvem Mogyns TPM Ru-22
JTURBO1 Pasbem MultiConnect Panel Ru-23
JUSB1~3 Pasbembl Ans BbIHOCHBLIX NnaHok USB 2.0 Ru-21
JUSB4 Paszbem ang BbIHOCHbLIX NnaHok USB 3.0 Ru-21
PCI_E2,5,7 Cnotbl pacwupeHus PCle x16 Ru-17
PCI_E1,3,4,6 Cnotbl pacwmpenus PCle x1 Ru-17
SATA1~2 Pasbembl SATA 6I6/c Ru-18
SATA3~6 Pasbembl SATA 3I6/c Ru-18
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Pasbembl Ha 3agHen naHenu

Mbiwwb/ KoakcuanbHblii
Knaeuartypa S/PDIF-Out

®
H

MopT USB 2.0 | Ontuueckmii  lopt HDMI  Mopt USB 3.0 Mopt DVI-D
S/PDIF-Out

MoprUSB2.0  Cems Mopt VGA

Il W1
HIE

KHonka ounctku CMOS

> PasbeM Mbllwn/knaBmnaTtyphbl

KomBuHupoBaHHbli pasbem DIN PS/2® ans nogkntoveHns Mbllwn/knaBuaTypbl ¢
nHTepgeiicom PS/2°.

» Knonka Ounctkn CMOS

Ha nnate ycraHoeneHa namate CMOS RAM c nutaHuem oOT BHeluHen 6atapewu,
XpaHsWwas faHHble 0 KoHdwurypauum cuctembl. C nomoupto namatn CMOS RAM
onepaunoHHas cuctema (OC) aBTOMaTM4ecKu 3arpyxaeTcsi Kaxabli pas3 npu
BKITOYeHUN. Ecnn y Bac BO3HUKaeT He0OX0AMMOCTb COPOCUTL KOH(UIYpaLMo CUCTEMBI
(ounctutb gaHHble CMOS), Bocnonb3ynTech 3TOW KHOMKON. HaxmuTe ee Ans o4ncTku
OaHHbIX.

» PazbeM koakcuanbHbii S/PDIF-Out

37oT pasbem S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) ucnonbsyetca ans
nepegauu 3Byka B LcpoBoM hopmMaTe Hepes KoakcuarnbHbli kaberb.

» Pasbem ontuyeckuii S/PDIF-Out

Otot pasbem S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) ucnonbsyetca gns
nepegaun 3Byka B LmMpoBoM hopmaTte Yepes ONTOBONOKOHHbIV kaberb.

»Mopt USB 2.0

Mopt USB 2.0 npegHasHayeH ansa nogknodenna USB 2.0-ycTpolicTs, B 4acTHOCTH,
KnaBsuaTypbl, Mbilum 1 apyrux USB 2.0-coBMeCTUMbIX YCTPONCTB.

»Mopt USB 3.0

Mopt USB 3.0 o6paTHO coBmecTuM ¢ ycTporictBamm USB 2.0. Mogaepxka nepegayn
[OaHHbIX co ckopocTbio Ao 5 [6ut/c (SuperSpeed).

Hns ncnonesoBanus yctpovicte USB 3.0 ux cnegyet nogkntoyate K nopty USB 3.0.
Ucnonbsyembivi USB-kabernb gomkeH 6biTb coBMecTuM co ctaHaaptom USB 3.0.
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>Cetb Kentblini——=2 3eneHbilit/
CrangapTHbin pasbem RJ-45 npepHasHayeH gns i;;& Opatxesblit
NOAKITIOYEHMNS K NOKaNbHOW BbIYUCIIUTENBHOM CETU

(LAN).
Wnpukatop | LiBeT CocTosiHne Ycnoeue
vHOMKaTopa
INeBbin Kentbin Bebikn. Mogakntoyenne k LAN oTcyTcTByerT.
Bkn. (roput MoaknioyeHne k ceTn ycTaHOBMNEHO.
MOCTOSIHHO)
Bkn. (Muraer) Komnbtotep 0bMeH1BaeTCst AaHHbIMM C APYTM KOMMBbIOTEPOM B CETU.
Mpa.biii 3eneHbilit Bbikn. CkopocTb nepeaayn AaHHbIx 10 Méut/c
Bxkn. CkopocTb nepeaayn AaHHbix 100 Méut/c
OpatxeBblin | Bkn. CkopocTb nepeaayn gaHHbix 1000 Méut/c

Huoimil

> |'|0pT HDIM| He#oermimon uuLniveoia ntenrace

MynbTumeaniiHbli uHTepderic Bbicokol 4YeTkoctn (HDMI) npepctaBnsieT coboi
LuuncpoBoi ayano/Bnaeo nHTepderc, no3sonsaLLni nepefaBatb HecxkKaTble MOTOKU
nanHblx. HDMI nopaepxvBaet Bce TB-opmarthl, BKNoYas BUAEO CTaHOApPTHOWM,
YNyYLIEHHOW UM BbICOKOW YETKOCTU, a Takke nepefady MHOrokaHanbHoro LudpoBoro
3ByKa No offHoMy kabento.

> MopT VGA

Pasbem DB15 rHe3goBoro Tvna Anst NnoakMoYeHNs MOHMTOpPA.

> Mopt DVI-D

Pasbem DVI-D (Digital Visual Interface- Digital) nossonsiet nogkntountb k XK unu 11T

MOHUTOP. N5 NOAKMYEHNs K MOHUTOPY, CM. PYKOBOACTBO MNOJSib30BaTeENd MOHUTOpPA
Ona nony4vyeHuns OONOSHUTENBHON MHpopMaLmn.

Ota nnatopma nogaepx vBaeT yHKUMIO ABYX-AUCTess Yepe3 nobbix nopTa Beixoda
(HDMI+DVI, DVI+VGA nnn VGA+HDMI).

HDMI+DVI DVI+VGA VGA+HDMI
Pexum paclumpenus
(M3meHeHne pexvma us paboyero ctona Bo BTOPOA o o o
MOHUTOP)
Pexum KnoHuposaHus o o o
([Ba MOHMTOpPa UMEIOT OAWH W TOT e 3KpaH)
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> Ayamopasbembl
3OTn pazbeMbl UCMOMb3YOTCA ANS NOAKMYEHNUsT ayanoyCTPoCTB. LiBeT pasbema
yKasblBaeT Ha ero OyHKLMIo.
®  [ony6oi — NuHenHbIA BXOA: Vicnonb3yeTcs ANnst NOAKOYEHUS K BHELUHUM
ayanoycTpocTBam.
®m  3enéHbli — NUHENHbIN BbIXoA: Vicnonb3yeTcsa Anst NOAKI0YEHUs AUHAMUKOB
VNN HayLUIHWKOB.
B P030BbIli — MUKPOGOH: Vicnonb3yeTcs Ans NOAKMIYEHUst MUKPOOHa.
B YepHbIi — Bbixog RS-Out: JInHenHbI Bbixog 06 bEMHOrO 3BYyKa Ha ThINIOBbIE
AC B pexume 4/ 5.1/ 7.1.
®  OpaHxeBbli — Bbixog CS-Out: JInHenHbI Bbixon 06 bEMHOr0 3BYyka Ha
ueHTpanbHyto AC n cabsydep B pexume 5.1/ 7.1.
m  Cepblii — BbIxog SS-Out: JTMHelHbIN Bbixog 06beMHOro 3Byka Ha 6okoBble AC
B pexume 7.1.
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CPU (UeHTpanbHbIn npoueccop)

4 N\
Mpoueccop dopm-chakropa LGA 1155

Ha nosepxHoctn CPU LGA 1155 umetotca ABa Krova COBMELLEHUST U XKeNTbIn
TpeyronbHWK, NOMoratoLume npasunbHO pasamectutb CPU Ha maTepuHckon nnare.
XKenTbii TpeyronbHUK ykasbiBaeT KoHTakT 1.

Kntoy coBmeLLeHus Kntoy coBmeLLeHus

XKenTblin TpeyronbHuK
ykasbiBaeT KoHTakT 1

. /

BHUMAHNE

lMeperpeB

lMeperpeB MoxeT cepbE3HO NOBPEANTb LeHTpalbHbIN npoyeccop. Becerga
npoBepsifite paboToCcnocobHOCTb BEHTUNATOPA, 4Tobbl 3awmtute CPU oT neperpesa.
[Ans ynyJdweHus: TennootTBoga Heobxo4MMo HaHECTU CIION TEMIoNpPoBOASILLEN NacTbl
(vnu TennonpoBoAsLYelt IEHTbI) MeXAY NPOLEeCCOPOM v pagmuaTopoM.

3ameHa CPU
lNpu 3ameHe CPU, Bo n3bexaHue ero noBpexaeHusi, 0bs3atenbHo OTKIio4YnUTe
WUCTOYHVK MUTaHWUS NN BbIHbTE BUIIKY Or10Ka NMTaHWs N3 PO3ETKU.

Overclocking (PasroH)

Ota cuctemHasi nnata paspabotaHa ¢ y4eToMm Bo3MoxHocTu “PasroHa” (Overclocking).
Tem He MeHee, Mpu pasroHe HeobxoanMmMo ybeauTbCs, HTO UCMOMb3yeMbie
ronb3oBaTenieM KOMMOHEHTbI MOAAEPKNBAIOT HeCTaHAapTHbIe napameTpbl paboTsbi.
[ponssognTernb He pekoMeHAYyeT UCMONb30BaTh NapameTpbl, BoIXOASILME 38 NPeaerbl
TEXHUYECKUX XapaKTepucTuK ycTpovicTs. [lpousBoauTens Tak Xe He rapaHTupyet
OTCYTCTBUE NOBPEXAEHWI M APYTNE PUCKU, Bbi3BaHHbIE HECTaHAapTHLIMM MapameTpamu,
BbIXOASILYMMM 38 NPEAESIbl TEXHUYECKUX XapaKTEPUCTUK.
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YcraHoeka CPU u BeHTUnsTopa

Mpun ycraHoBke CPU ybegutecb, 4YTO Ha HEM YCTaHOBIIEH BEHTUMATOP,
npegoTBpaLLaoLmin neperpes npoteccopa. MNpu ycraHoBke pagunatopa/BeHTUnaTopa
He 3abyabTe HaHecTn Ha CPU TepmonacTty, ynydllaroLlyto Tennonepeaaqy.

[nsi NpaBWnbHOW YCTAHOBKM BEHTUNATOPA W MpoLeccopa BbINOMHUTE crnegyowme

Aenctena. HenpaBunbHash ycTaHOBKa MOXeT npuBecTn K nospexaeHnto CPU n

CUCTEMHON nnaThbl.

1. OTuyenute  pbl4axkok  uKcaumm 2. Tpw nepeBoae pblvaxka dukcaumum
N MNOOHUMWUTE €ro B MOMHOCTbIO B MOMOXEHWE MOSIHOrO PacKpbITUS,
OTKPbITOE MOMNOXEHME. aBTOMaTU4ecKn nogHMmaeTcst

M npwkumHas nnactuHa.  He
JoTparuBanTecb [0  KOHTaKTOB
NpoLECCOPHOro pasbema, 4ToObI
He MoBpeauTb UX.

3. Tllocne npoBepkn nNpaBUIIbHOCTM 4. CHUMUTE MNacTUKOBYHO 3arnyLuky u
opvieHTauum npotieccopa OMyCTUTE MPYDKUMHYIO NMAaCTUHY.
OHOCUTENbHO COKeTa, YCTaHOBUTE
ero B pasbeM. [lepxaTb npoLeccop
pekoMeHayeTca TOMbKOo 3a  Kpasi
ero OCHOBaHWS. [MpoBepbTe
NpaBUNbLHOCTb pacrnonoxeHus
KMoYeri COBMELLIEHMS.
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5. TlposepbTe npaBunbHOCTb 6. HaHecuTe TOHKMIA POBHLIA CroW

pasmelleHus CPU. Onyctute TepmMonacTtbl (MMM TEPMOSEHTY) Ha
pblYaxok dukcatopa U 3akpenute BepxHtoto yacte CPU. 370 ynyywunt
€ro 3a YyLLUKO Kptouka comkcalmm. TEnnooTsoA n npeaoTBpaTuT

neperpes CPU.

7. Hangute pasbem BeHTUnsTopa CPU 8. Pasmectute pagunaTop Ha
Ha MaTepuHCKON nnaTe. MaTepuHCKOW nnate TaK, 4ToObl
nposoaa BEHTUNATOpPa Obinn
HanpaBneHbl B CTOPOHY pasbema
Ons  BeHTUnsATopa, a dmKcaTopbl
coBnaganM C OTBEPCTMSIMM  Ha

MaTepuHCKON nnare.
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MS-7752 CuctemHas nnata

9. Haxmute Ha  3awenku  Ans 10. OcmoTpuTE MaTepuHcKylo nnaty u
3aKpenneHus BEHTUNSTOpA. NpoBepbTEHAAEKHOCTb3aKpenneHms
3alenkuBaHue Kaxgoro n3 BCEX (PMKCATOPOB.

HUX  [OMKHO  COMPOBOXAATbCSA
XapaKTepHbIM LLEMYKOM.

MatepuHckas ’_*_‘
nnata

PdukcaTop

11. MopkntounTe Kabenb BeHTUNATOpa
CPU K pasbemy nuTaHus
BeHTUnaTopa CPU Ha nnarte.

NMaHne,

* He gotparmBaiTecb 40 KOHTaKTOB MpPOLECCOPHOro pasbema, 4YTObbI HE nospeanTb
ux.

* [lepen BKIHOYEHNEM CUCTEMBI obsi3aternbHO nposepbTEe HaAEeXHOCTb YyCTaHOBKU
BeHTUIIATOPa oxnaxgeHus rnpoyeccopa.

* B cnydae ecrm npoLeccop He ycTaHOBIIEH, He 3abyAbTe 3aKpbiTb MPOLECCOPHbIN
pasbeM 3alUTHON KPLILLKOM. ITO MOMOXET U36exaTs MoBPEXAeHUsI KOHTAKTOB.

* [MoapobHoe onucaHue YCTaHOBKM CUCTEMbI OXNaxAEHWsl rpoyeccopa CM. B
JOKyMeHTaLum K JaHHOMY BEHTUNSITOPY.
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OTBepCTVIFI noA yCtTaHOBOYHbIE BUHTbI

lMpn ycTaHOBKE MaTepUHCKOM nnaTbl CHayana ycTaHoBMTE Heobxoaumble AN
MaTEPUHCKOW NnaTtbl HOXKM Ha LWaccu B cuctemHoM bnoke. Ecnu k cuctemHomy 6moky
npunaraeTcs 3agHsas NaHens NOPTOB BBOAA/BbIBOAA, 3aMEHWTE €€ NaHenblo, BXOASLLEN
B KOMMMEKT MaTepUHCKOW nnaTtbl. OTa naHenb nerko pasMeLlaeTcsi B CUCTEMHOM
6noke n He TpebyeT dukcaumm BuHTaMm. COBMECTUTE HOXKM LUAcCU C OTBEPCTUSAMMU
AN BMHTOB HAa MAaTepWHCKOW nnate W 3akpenute MaTepuHCKyl MnaTy BUHTaMW,
npunaralowmmMmcsa K cuctemHomMy 6noky. PacnonoxeHve oTBEpCTUA NOA KpenexHble
BUHTbI HA MaTEpVHCKOM nnate noka3aHo Hwxe. [ononHuTenbHble CBeAEHWS CM. B
PYKOBOACTBE K CUCTEMHOMY BrOKy.

-
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[Bivimative]

* YcTaHoBKy MaTepuHCKOW nnartbl criefyeT BbIMOHATL Ha POBHOM MOBEPXHOCTY,
OYULLIEHHOV OT Mycopa.

* Bo nsbexaHvie noBpexaeHnst MaTepuHCKOU niartkl, ee 3/1eKTpuyeckasl cxema He
JOIMKHa conpukacaTbCsi C CUCTEMHbIM 6510KOM. 3TO JOCTUraeTcsi C MOMOLLbIO HOXeK
151 yCTaHOBKM.

« [lpoBepbTe HaAEXHOCTb 3aKpersieHusi BCeX MeTannmyeckux pJetanen Ha
MaTepuHCKoW rnnare v BHYTpU CUCTeMHoro 6roka. B npoTtuBHOM criydyae MoxeTr
BO3HUKHYTb KOPOTKOE 3aMblKaHNe 1 MOBPEeXAEeHNe MaTepUHCKOW nnaTbi.
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MS-7752 CuctemHas nnata
|

AnekTponuTaHue

JPWR1: 24-koHTaKkTHbIA pasdbeM nutaHus ATX

OTOT pasbeM MO3BONAET MNOAKMIOYNTL 24-KOHTaKTHbIA pasbeM nutaHus ATX. MNepen
NOAKMHOYEHNEM UCTOYHMKA NMUTaHWS YOEaMTECh, YTO €ro KOHTaKTbl M pa3beM Ha nnate
NpaBUNbHO COPUEHTUPOBaHbI. 3aTeM MIOTHO BCTaBbTE €ro B pa3beMm Ha CUCTEMHOM
nnate. Mpu NpaBUNbLHOM BbINOMHEHUW COEAMHEHWS!, buKkcaTop Ha CUIIOBOM kabene
[OIMKeH 3akpenuTb kabenb B pa3beMe MaTepUHCKON nnaThbl.

JPWR2: 8-KOHTaKTHbIN pasbeM nutaHus ATX
Pasbema nutaHus npoueccopa (12B).

BHUMaKNE,

HAns obecneyeHns cTabunbHOV paboTbl CUCTEMHOV MIaTbl NPOBEepbTE HaAEXHOCTb
MOAKIIOYeHNS] BCeX CUrloBbiX kKaberel Kk cooTBeTcTBytoLemMy b6roKy nutanns ATX.
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Mamsatb

Cnotbl DIMM wncnonb3ytoTca Ansi yCTaHOBKM moaynen namatu. [logpobHyto
MHOPMaLMIO O COBMECTMMbIX KOMMOHEHTAX CM. Ha caiTe

http://www.msi.com/service/test-report

DDR3 : ‘
240-KOHTaKTOB, ‘
18V L I 1 |

48x2=96 KoHTaKTOB 72x2=144 koHTakTa

MpaBuna ycTtaHOBKM Moaynei naMsATn Ans paGoTbl B
ABYXKaHallbHOM pexume

B AByxkaHanbHOM pexume Mogynu namsiTu MOryT OAHOBPEMEHHO nepefdaBaTb U
nonyyaTb AaHHble MO ABYM KaHanmam WuHbl. [py MCnonb3oBaHUM ABYyXKaHanbHOro
pexumMa MOBbILLAETCS NPOU3BOAUTENBHOCTL CUCTEMbl. Huxe npuBeaeHbl npasuna
3aMoNHEHNs CNOTOB NamMsiTU AN paboThl B ABYXKAHANIbHOM pPeXuMe.

@ R R

©

YcraHosneHo

[Hespo nyctoe

* Mogynu namsitu DDR3 He B3anmo3ameHsiembl ¢ mogynsvmum DDR2; ctaHgapt DDR3
He nogaepxmBaeT obpaTHyt0 COBMECTUMOCTb. Bceraa ycraHaBnuBavite Mogynm
namsTu DDR3 B rHeaga DDR3 DIMM.

» [lns obecneyeHunsi ctabunbHoi paﬁOTbI CUCTeMbl B ABYyXKaHallbHOM pexunme
AOJDKHbBI UCIOSIb30BaTbCA MOAYIN NMNTaHWUA O4Horo tuna v OAMHaKOBOW eMKOCTH.

* BBM,qy orpaHn4yeHwu YnnceTa, Korga B Kaxgom pasbeme yctaHoBJieH 8re mMoyAayIib,
MakcuMalsibHO onpegeriaemMoe Kosisin4ecTBo namMsAaT COCTaBlIAEeT HeroJIHbIe 32re.
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MS-7752 CuctemHas nnata

YcTaHoBKa Moaynei namsitu

1. Pasbnokupyiite DIMM cnoT, pa3seas 3axvumbl B CTOPOHbI. BcTaBbTe Mmogynb
namsat B crnot DIMM BepTukanbHo. Ha Mmoayne namati nMeeTcs CMeLLeHHas oT
LileHTpa BbleMKa BHU3y, brnarogapsi KOTOPOM ero MoXHO BCTaBuTb B rHe3go DIMM
TONMbKO OnpeAesieHHbIM 00pa3om.

2. BcraBbTe mopyne namsatn B cnot DIMM go ynopa. lMpu npaBunbHON ycTaHOBKe
MOAynS, NNacTUKOBble 3bDKMMbI C OOOMX CTOPOH OT CroTa, aBTOMaTUYecKu
3aKPOKOTCS C XapaKTEPHBIM LLIENTYKOM.

3. BpyuHyto ybegutech, 4To Moaynb 3akpenneH B cnote DIMM 3aluenkoli co CTOpPOHbI
3axuma.
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Cnotbl pacumpeHus

,D,aHHaFl MaTepuHcKaa nnarta COAEepPXUT HEeCKOSIbKO CIoTOB AN nnaT paclunpeHud,
TaKUX KaK OAUCKpeTHble BUaeO 1 ayano KapThbl.

Cnort PCle (Peripheral Component Interconnect Express)
Cnot PCle nogaepxuBaeT kapTbl paclumperus nitepdeiica PCle.

PCle 3.0 x16 Cnot

PCle 2.0 x16 Cnot

PCle 2.0 x1 Cnot

BHUMAHNE

pu fo6aBrneHUn unn U3BnedYeHny NnaT pacLUMpeHnsl Bceraa BbiKYaiTe nutaHue
BbIHUMaVITE LUHYP MUTaHUS U3 PO3ETKU. [1pOYTUTE JOKYMEHTaLMIO Ha KapTy PacluMpeHust
Y BbINOSIHUTE HEOOXOAMUMbIE annapaTHble W1 MPorpaMMHbIe YCTaHOBKM AN AaHHOM
nnatbl, Takue Kak nepembiyku, nepeknyaTen unm koHgurypaumo BIOS.
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MS-7752 CuctemHas nnata

Pa3bemsbl
SATA1~6: Pasbem SATA

[aHHbIl pa3bemM sIBMSIETCS BbICOKOCKOPOCTHbIM MHTepdericom SATA. K niobomy
pasbemy SATA MOXHO nofknouutb ofHo yctpoictBo SATA. K yctpoiicteam SATA
oTHocsiTest auckoBoabl (HDD), TBepaoTenbHble HakonuTenn (SSD) n onTuyeckue Ancku
(CD/ DVD/ Blu-Ray).

hut o1y

SATA1~2 (6I'6/c, Ha uunceTe Intel® Z77/ Z75)
SATA3~6 (3I6/c, Ha uuncerte Intel® Z77/ Z75)

BHUMaHNE

* Muorum yctpovictBam SATA Takke Heobxoaumo npsiMoe MoAktoyeHne K 6roky
nutanns. B ux umucno Bxopgat guckosodel (HDD), TBeppoTenbHbie Hakonutenu
(SSD) n ontuyeckne aucku (CD/ DVD/ Blu-Ray). [JononHuTernbHble CBEAEHUS] CM. B
PYKOBOACTBE 10/1b30BaATES K KOHKPETHOMY yCTPOVICTBY.

* Bo MHorux cuctemHbix 6riokax KpynHble yctpovictBa SATA, B wactHoctu, HDD,
SSD u ontudeckue Aucku, HEOOXOAUMO 3aKpensnsTe BUHTaMu. [JOMonHUTENbHbIE
WHCTPYKLUMM 10 yCTaHOBKe npeAcTaBrieHbl B PYKOBOACTBE K CUCTEMHOMY GII0Ky uin
yctpovictBy SATA.

* Wsberavite nepernbos kabenss SATA Ha 90 rpagycos. B npoTuBHoMm cry4yae mMoryT
BO3HUKHYTb NOTepU AaHHbIX Npy nepeaa4ye.

* Pasbembl, Ha 06oux KoHuyax kabens SATA, naeHTudHbl. OgHako, A4rsi 9KOHOMUM
MecTa K MaTepuHCKOV rniate pekoMeH[yeTcsl NoAKAYaTh MIoCKuii pasbem.
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CPUFAN,SYSFAN1~4: PasbeMbl MUTaHUS BEHTUIISTOPOB

B pasbemMbl nuUTaHusi Ansi BEHTUNSITOPOB paspellaeTcsl yCTaHOBKA BEHTUNSITOPOB C
nutaHvem +12 B. Ecnun Ha cuctemHor nnate umeetcs ymncet MoHUTOpa CUCTEMHOro
obopyaoBaHus, Bbl JOMKHbLI UCNOMb30BaTh CrieyuanbHO pa3paboTaHHbIi BEHTUMATOP
C A4aT4YMKOM CKOPOCTU, YTOObI MCMONb30BaTh yrNpaBfeHne BEHTUNATOPOM MpoLeccopa.
He 3abyabTe NOAKMOYUTbL BCE CUCTEMHbIE BEHTUNATOPbLI. HekoTopble CUCTEMHbIE
BEHTUNATOPbI MOryT ObiTb HE MOAKMIOYUTL K CUCTEMHOM Mnate M BMECTO 3TOro
NOAKIMIOUNTL K UCTOYHWUKY NMUTAHUS HaNpsiMyto. BEHTUNSTOP MOXET ObITb MOAKIOYEH K
no6omy cBob6oAHOMY pasbeMy BEHTUNATOPA CUCTEMBI.
(||

CPUFAN

SYSFAN1/
SYSFAN2

SYSFAN3/
SYSFAN4

*  Ur0obbl yTOYHUTB MONHBIV CIMCOK NOAAEPXUBaeMbIX BeHTUsiTopoB Ansi CPU, 3avigute,
noxaryvcta, Ha ohuumnanbHbIvi CanuT NPON3BOANTENS UMW MPOKOHCYbTUPYNATECH C
npoaaBLOM.

» Pasvembl CPUFAN, SYSFAN1, SYSFANZ2 nopaepxvBaroT ynpaBreHue cKopoCTbio
BpaLLyeHUsl BeHTUIATOPa C JIMHEVHBIM PEXVUMOM. [Jriss aBTOMaTu4eckoro KOHTPOIIs
CKOpOCTM BEHTUIISITOpa fpoueccopa, 3aBUCsILyeri OT TeMrepaTypbl rnpoyeccopa u
cucTeMbl, MOXHO yctaHoBuTb Control Center Il.

* Ecrn Ha matepuHcKou nnate HegocTaTOYHO [OPTOB AfSl MOAKIMOYEHUs BCex
BEHTUIIAATOPOB, Bbl MoOXeTe nogknoyYnTb UX HernocpencTBeHHO K 6}70Ky nutaHnsa
Hepes nepexogHuKu.

 [lepen nepBovi 3arpyskovi yoeauTecb B OTCYTCTBUM MPOBOAOB, KOTOPblE MOIv bbl
ronacTb B J10MacTy BEHTUIISITOPOB.
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JFP1, JFP2: Pasbembl nepegHein naHenu

3Tn pazbeMbl UICNONb3YHTCS AN NOAKTOYEHNSI KHOMOK 1 CBETOANOAHBIX MHANKATOPOB,
pacnonoXeHHbIX Ha NepeaHer naHenu cuctemHoro 6roka. Paswem JFP1 cootBeTCTBYET
ctangapTty Intel® Front Panel I/O Connectivity Design. [ns ynpolieHusi npoLeaypsl
NOAKIIOYEHUS NepeaHert naHenu, Bocnonb3yrTeck M-KoHHekTopamun. BctaBbTe Bce
npoBoAa U3 cMcTeMHoro 6roka B M-KoHHEKTOpbI, a 3aTemM B MaTEPUHCKYIO Mnary.

N

NMakne,

* Ha pas3bemMaxn3cnucTeMHoro 6r10Kka, KOHTaKTbI nposogos MOSIOXKUTENTbHOM nonsapHocTH
rnome4YeHbl MareHbKUMU TpeyrolfibHUKamMmu. MCI'IOJ'Ib3yl7IT9 BbiLLernpnBegeHHbIe CXeMbl
n Hagnmcu Ha M-KOHHeKTOan AnAa onpegeneHns rnpaBuiibHOro rosioXXeHusa u
opueHTaynn pa3bemMosB.

* BonbLIMHCTBO pa3beMOB Ha NaHesm nepeaHero Kopryca KOMnbTepa B OCHOBHOM
6yaert noakntoyeH Kk JFP1.

JAUD1: BbIHOCHOW pasbem ayamo

[JaHHbli pasbeM NO3BOMSET MOAKMOUNTL ayaMopasbeM Ha nepedHei naHenu wu
cooTBeTcTBYET cTaHAapTtam Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.
7
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JUSB1~3: BbiHOoCHbIe nopTbl USB 2.0

Pasbem, cootBeTcTBytowmin cTaHgaptam Intel® I/O Connectivity Design, mnaeansHo
NOAXOAMT ANS NOOKMHOYEHNS BbICOKOCKOPOCTHbIX ycTporcTB USB, Hanpumep xecTknx
anckoB USB, undposbix kamep, MP3 nneepoB, NpyHTEPOB, MOAEMOB U T. 4.

* Paameu.lewe CUCTEMHOM Nnatbl Ha pUCyHke
npuBeaeHo ToNbKo Ansa npumepa.

BbiHocHast nnaHka USB 2.0 (onyuroHansbHo)

lMomHuTe, 4TO BO M3bexaHne noBpexaeHwuy, koHTakTbl VCC un GND pomxHbl 6biTb
MpaBuIbHO MOAKITIOYEHBI.

JUSB4: BbiHocHbI nopT USB 3.0

MopT USB 3.0 o6paTHO coBmecTuM c ycTporictBamm USB 2.0. MNogaepxka nepegayn
[OaHHbIX CO ckopocTbio Ao 5 6uT/c (SuperSpeed).

* PaamelleHne cucTeMHOW nnaTbl Ha PUCYHKe
NpuBEAEHO TOMbLKO Ans npuvepa.

BbiHocHas nnaHka USB 3.0 (onyunoHanbHo)

BHUMaHNE

* [lomHuTe, 4TO BO M3bexaHne nospexaeHui, koHTakTel VCC n GND gomkHbl 6biTb
MpaBUITbHO MOAKITIOYEHbI.

» [ins ncnonb3oBaHus yctpovictBa USB 3.0, 0HO fOmMKHO BbITb NOAKITIOYEHO K MOPTY
USB 3.0 yepes (onuyunoHanbHbiri) USB 3.0-coBMecTuMbiii Kabernb.
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JCI1: Pasbem gatymka oTKpbiBaHUS Kopryca

K atomy pasbemy nopknioyaeTcss kabenb [gaTymka, YCTAHOBMEHHOTNO B KOpmyce.
[aTtumk BCKpbITMSA Koprnyca cpabaTbiBaeT Npu BCKPbITUM cucteMHoro 6rnoka. Cuctema
PErNCTPUPYET BCKPbITUE U BbIBOAWUT HA 9KpaH npegynpexaeHue. [Ons oTknioYveHus
npegynpexaeHus HeobxoaMmMo yaanuTe 3anucaHHoe cobbiTne B HacTpoikax BIOS.

o e ——— EE B

JTPM1: Pasbem mogyns TPM

[aHHbIn pazbeM nogkntovaetcs k mogynto TPM (Trusted Platform Module). 3a 6onee
noapobHoON nHopmaumen 1 HasHavyeHusIMK obpallanTech Kk onucaHuio moayns TPM.

Mogynb TPM onuuoHanesHo

* PEGMGLIJ'eHVIe CUCTEMHOW NnaTbl Ha PUCYHKe nNpuBeaeHO TOJIbKO And npumepa.
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JDLED3: Pasbem Voice Genie (onyMoHansHo)

OTOT pas3bem MUCronb3yeTcs Ans MNOAKIYEHUS K MOAYM0 YNpaBfeHUs 3BYKOM
(onuymnoHanbHo). 3a 6onee noapobHOW MHOPMaLMENn U Ha3HaYeHUsIMKN obpallantecb
K PyKOBOACTBY Nonb3oBaTensi.

JTURBO1: Pasbem MultiConnect Panel (onymoHansHo)

OTOT pa3beM ncnonb3yeTca ANS NOAKMIOYEHUS K ONUMOHaNbHOW nepeaHen naHenv
ana ynpaeneHna OC Genie M HEKOTOpPbIMU AOMOMHUTENbHLIMK  PyHKUMAMU. 3a
bonee noapobHON MHMOPMaUnMen n HasHayYeHusMu obpalyaniTecb K PyKOBOACTBY
none3oBaTens.

§
8

JCOM1: PasbeM nocrnegosaTenbHOro nopra

[laHHbIN pasbeM sSIBNSETCS BbICOKOCKOPOCTHbLIM NOCIeAoBaTeNbHbIM NOPTOM Nepeaayn
AaHHbIx 16550A c 16-paspsigHoit nepepadvenn FIFO. K atomy pasbemy MOXHO
NMOAKMIOYNTL YCTPOWCTBO C NocrefoBaTeNbHbIM MHTEPENCcoM.
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FV1: Pasbem ans samepa HanpshkeHus Voltage Checkpoints
(onyuoHarnsHo)

[laHHbIe KOHTPOMbHbIE TOYKM MCMONb3YTCSA ANA U3MEPEHUS TEKYLLEro HanpsKeHus
cucTembl. [AnNs NpoBepKy HampsbkeHns Heobxoamm MynbTumMeTp (npuobpeTtaeTcs
oTAenbHO). [N NpoBepKu HaMPSPKEHNS, NCMOMb3yNTe kabenun KOHTPOSIbHO-NPOMYCKHOM
NyHKTa, BKIIOYEHHble B YynakoBke nnatbl. [pvKpenute MONOXWUTENbHBIN BbIBOA
MynbTUMETpPa K kabesno KOHTPONbHO-MPOMYCKHOW MyHKTa U OTpuLiaTenbHbI BbIBOA K
3emnu.

GND
GND
PCH_1P05
VCC_DDR
CPU_GFX

CPU_VTT

VCCP

[ E E E E E E

Knemma Onucaxue

GND (KOHT. 6, KOHT. 7) | 3emns

PCH_1PO05 (koHT. 5) Hanpspkenne PCH 1.5. Hanpsixernne PCH - aTo HanpspkeHue,
nogasaemoe Ha wmukpocxemy PCH (Platform Controller
Hub).

VCC_DDR (koHT. 4) HanpspkeHune namsatn. HanpsixkeHne DDR — aTo HanpsikeHue,
nopgasaemoe Ha moaynu namatu DDR Ha cuctemHon nnarte.
Mpy noHwxeHun BpemeHHbIXx napametpos DDR moxeTt
noTpeboBaTbCsi NOBbILLEHWE HAaNPsXXeHNs Ans obecneyeHns
cTabunbHol paboThbl.

CPU_GFX (KoHT. 3) Hanpspkenne CPU_GFX — aTo HanpsikeHue, nogaBaemoe
Ha MHTerpupoBaHHbIV rpaduyeckmin npoueccop Ha CPU.

CPU_VTT (KoHT. 2) Hanps»kenne CPU 10 (Uncore). HanpsixeHne CPU 10 — ato
HanpsbkeHve, nogasaemoe Ha Uncore Ha CPU. CunbHbIn
pa3roH MoxeT TpeboBaTb 6Gornee BbICOKOIO HanpsiKeHUs
CPU 10 ans obecneyenunst ctabunbHom paboTbi.

VCCP (koHT. 1) Hanpspkenne sppa CPU. Hanpspkenne sgpa CPU - ato
HanpshxeHue, nogasaemoe Ha aapo CPU. CunbHbIN pa3roH
MoxeT notpeboBaTbcsi Gonee BbICOKOE HampsbkeHve sapa
CPU gns obecneveHuns ctabunsHol paboTbl.
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[MEPEMBIYKM

JBAT1: Nepemblivka ouncTtkm gaHHeix CMOS

Ha nnate ycraHoBneHa CMOS namsite ¢ nuTaHnem oT OGaTtapeiiku, XpaHsiias
OaHHble O KoHdurypaumm cuctembl. C nomowbio namstu CMOS, cuctema
aBTOMaTMYeCcKM3arpyxaeTcs Kaxabli pa3 rnpu BkIveHun. Ecnm y Bac Bo3HMKaeT
HeobxoauMocTb cOpocuTb KoHUrypavmo cuctemsl (oumcTuTe CMOS), Bocnonb3yitech
3TOW NepeMbIYKON.

DE

1 1

CoxpaHeHue Ouncrka
OaHHbIX OaHHbIX

BHUMaHNE

Mepen o4ncTkoii aHHbIXx CMOS ybeanTeck B TOM, YTO MUTaHNE CUCTEMbI BbIKITIOYEHO.
Ouunctka CMOS npousBoauTcs nyTeM 3aMblKaHWsl KOHTaKTOB. Vi3beravite o4ncTku
CMOS npu paboTaroLesi cucteme: 3TO MOXET, MNOBPEAUTb CUCTEMHYIO M1aTy.
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CeeToBble NHAN KaTopbl

T
[BEEAE] [BEEEN GEEEEY GEEEME (R EEEER EEEr EEE EREr

WupukaTtopel a3z CPU (CPU_PHASE LEDs)

OTn nHanKaTopbl pearvpyloT Ha ypoBeHb 3arpysku CPU. Bonbluee konnyectso das
OenaeT nuTaHue npoueccopa 6onee cTabunbHbIM.
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HacTtporika BIOS

TexHonornsa Click BIOS |l npoektupoBaHHa komnanuer MSI, npegnaratowas
pacmnyecknii nonb3oBaTeNbCKMn MHTEepdenc Ana ycTtaHoBkM napametpos BIOS
MBbILLBLIO U KaBUaTypoOWA.

C nomowbto the Click BIOS 1, nonb3oBaTenb MOXeT M3MeHsTb HacTponku BIOS,
oTcnexuBatb TemnepaTypy CPU, onpegensitb NpuoOpUMTETHOCTb YCTPOWCTB 3arpy3ku
1 nMpocmaTtpuBaTb CUCTEMHYI0 MHOPMaLMIo, Takylo kak HaumeHoBaHne CPU, obbem
DRAM, Bepcuto OS wn Bepcuio BIOS. [Monb3oBatenb MOXeT MMMNOPTMPOBATb W
3KCMOPTUPOBATb COXPAHEHHBbIV NPOdKb CUCTEMbI UM 0BMEHUBATLCA UM C APY3bSIMU.
Mogkntovasicb k VHTepHeTy, nonb3oBaTeny MOryT npocMaTpuBaTb Be6-CTpaHuubl,
npoBepsATb NOYTY U ncnonb3oBatsb Live Update.

Bxon

BkniounTe KoMMbOTEP M AOXAWTECH Hayana npoiegypbl camoTecTupoBaHuss POST
(Power On Self Test). Mpu nosiBneHnn Ha aKkpaHe COOOLLEHWS, NMPUBEAEHHOIO HUXE,
HaxmuTe Ha knasuwy <DEL> gns Bxoga B Setup.

Press DEL to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu (Haxxmute
Ha knaesuwy DEL gns Bxopga B MeHo HacTpoiiku, F11 gna Bxoga B
MEHIO 3arpy3ku)

Ecnu coobLeHve ncyesno, a Bbl He ycnenu HaxaTb KnasuLly, nepesanycrute cuctemy,
BbIKMIOYMB M CHOBA BKIIOYMMB MUTaHue, Uin Haxas kHomnky RESET. MoxHo, Takxke,
nepesanycTuTb CUCTEMY, HaXaB 0gHOBpeMeHHO knasuwm <Ctrl>, <Alt>, n <Delete>.

BHUMaKNE!,

Ana ynydwenns npoussoauTensHocTn cuctemsl, BIOS nocTtosiHHO obHosnstoTCS.
lNosTomy, NnpuBeAeHHoe 34eCb On1caHNe MOXET HECKOSIbKO OTIINYaTbCs OT ONUCaHUS
[A718 HOBOW BEPCUM, U CITYXKUT UCKITIOYNTENBHO B Ka4YeCcTBe npumepa.
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O6wue CeeaeHus
Mocne Bxopa B Click BIOS Il otobpaxaeTcs crneayoLuii aKpaH.
CucremHas
MoHuTOpUHF =" nHpopmaLusi
Temnepatyp msi 08:53 MeHio
BuiGop 3arpysku
pexma Mpuoputet
3arpy3oy4HbIX
BriGop yCTpOiicTB
pasgena
BIOS SETTINGS | BROWSER
| I -
1
Bbi6op
UTILITIES pasgena
BIOS
OkpaH
MpOCMOTP3 SECURITY
pasgena
Brymakrne!

V30bpaxeHnsi B [JaHHOM PyKOBOACTBE MpuBEAEHbl TOMbKO AN1S CripaBku M- MOryT
oTnMYaTbCsl OT NPUobpeTeHHoro usaenus. [Ans nonyydeHus: nogpobHou uHgopmaymm
obpalyanTeck K pearnbHbIM 3KpaHam CUCTEMbI.

> MOHUTOPUWHI TeMnepaTyp
[laHHbIN MYHKT NokasbiBaeT TemnepaTypy nNpoLeccopa u MaTepyHCKOW nnatbl.

» CucteMHasi Hdopmauus
[laHHbIN NYHKT NokasbiBaeT Bpems, AaTy, HaumeHosaHne CPU, vactoty CPU, yactoTy
DRAM, o6bem DRAM un Bepcuio BIOS.

> BbiGop pasgena BIOS
OTU NyHKTbI MCNONb3yTCst Ans Belbopa MeHo BIOS. [locTynHbl cnegytoLime onuuu:

®  SETTINGS - (HACTPOWIKW) — B gaHHOM MeHI0 MOXHO 3aaTh COBCTBEHHbIE
HaCTPOWMKN ANs PyHKUMI YnmnceTa 1 3arpy304HbIX YCTPOWCTB.

m  OC (PASIOH) - 3710 MeHlo no3sonsieT ynpasnaTb TaKTOBLIMW YacToTaMu M
HanpsKeHWsIMU NP pasroHe cucTembl. MoBbILLEHNE YaCTOTbl MOXET MOBLICUTb
nponsBoanTenbHOCTb. OAHAKO CRMWLLKOM CWMbHbIA PasroH W MbiBblLLEHHAs
Temnepartypa 311IEMEHTOB MOTyT NPUBECTM K HecTabunbHon paboTe cucTemsl.
Mo aTOMy Mbl He pekoMeHAyeM WCMonb3oBaTb 3TOT pasfen HeomnbiTHbIM

nosib3oBaTensm.

m ECO (OKO) - B 9TOM MeHI0 cofepXaTcsi HacTpOWKu, OTHOCSLMecs K
3HeprocbepexeHnto.

= BROWSER (6pay3ep) — ata (hyHKLMs Ucrnonb3yeTcs Ans Bxoaa B Be6 Gpaysep
MSI Winki.
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= UTILITIES (CITY>XEBHbIE NPOIrPAMMbI) — naHHoe MeHto conepxuT cnyxebHble
nporpamMmbl Arsi CO3AaHUs Pe3epBHbIX KOMuiA 1 OGHOBNEHMS CUCTEMBI.

m  SECURITY (BE3OINACHOCTb) - wmeHio 6e30macHOCTM MCMONb3yeTcs
ONs 3aWMTbl CUCTEMbl U MPefoTBpaLLeHUsi U3MEHEHWSI HACTPOEK CUCTEMbI
HeaBTOPW30BaHHbLIM MOMb30BaTENEM.

> [IpropuUTET 3arpy304HbIX YCTPOMCTB
Bbl MOXeTe M3MEHSITb MPUOPUT 3arpy3ku YCTPOWCTB, MyTEM NEePEMELLEHS NUKTOrpamM.

> MeHio 3arpysku
3Ta KHoMKa MCMnonb3yeTcs AN OTKPbITUS MeHIo 3arpy3ku. LLlenkHuTe Ha Ha 3Havek
YCTPOICTBA YTOObI HAYaTb HEMEAJIEHHYIO 3arpy3Ky C HEro.

» Bbibop pexunma

[aHHas yHKLMS No3BONSET 3arpysnTb NpecceTbl C HAaCTPoVKaMu dHeprocGepexeHns
Unu pasroHa.

> JKpaH npocMoTpa pasgena

B aton obnactu otobpaxatoTcs HacTporiku BIOS v gononHuTensHas nHdopmauums.

lMaHenb HacTpOWK/ NpuopuTeTa 3arpy304HbIi YCTPOCTB
B gaHHol cTpoke nokasaHa MHopmaLuus 0 yCTaHOBIEHHOM MPUOpUTETE 3arpy304HbIX
yCTpOVICTB. [NoaceeyeHHasn MUKTOrpamMma yKasblBalT Ha TO, 4YTO yCTpOIZCTBO AKTUBHO.

ice priority

Bbicokuii nproputeT » Huskuii nproputeT
LLlenkHWTe Ha 3HayeKk yCTPOMCTBa U NepeTaLyuTe ero BNeBO Uy BNpaBo Mo CUCKY,
YTOObI yKa3aTb NPUOPUTET 3arpysKu.

Vcnonb3oBaHue

Click BIOS Il nossonsieT ynpaensatb HacTponkamu BIOS ¢ nomMoLwbilo Mbiwmn u
KnaemaTypbl. B HuxecnegytoLen Tabnuue nepeyuncneHbl U onncaHbl OyHKLMOHAMNbHbIE
KMnaBWLUM U AENCTBUS C MOMOLLbIO MbILLIN.

PyHKUMO- | MbiLLib OnucaHue
HarnbHasi
KrnasuLia

<t loe> \Q Bbi6op nyHkTa

Mepemeluexne yKasartens

<Enter> ﬁ\ Bbi6op 3Hauka/obnactu
)

LLlenyok/ 4BONHOW LLEN4OK
1NeBOV KHOMKOW
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OOwas crnpaBka

B pexume Click BIOS Il umeeTtcs Bo3aMoXHOCTb nonyyeHusi nogpobHow cnpasku. Ee
MOXHO BbI3BaTb M3 NOGOro MeHI NpocTbiM Haxatnem <F1> unu Haxatuem HELP Ha
akpaHe BIOS setting. B okHe cnpaBku OyayT nepeuncreHbl Bce BO3MOXHbIE HACTPOWKM
B BbIOpaHHOM MyHKTE MEHIO.

<Esc> M Mepexon B meHwo Exit (Bbixop) wnn

BO3BPaT K MpedblgyliemMy MeH Wu3
S NOAMEHIO
LLlenyok npaBow KHOMKOW

<+> YBenuyeHne unu namMeHeHue 3HayeHust
napametpa.

<-> YMeHbLUEHNE U U3MEHEHME 3HAYeHUst
napamertpa.

<F1> O6was crnpaska

<F4> Cneuyudwmkauyus CPU

<F5> Bxoa B Memory-Z

<F6> YcTaHoBKa OnTMMarbHbIX HACTPOEK

<F10> CoxpaHuTb N3MeHeHs "
nepesarpysutbCs

<F12> CoxpaHnTb CHUMOK 3kpaHa Ha auck USB
FAT/FAT32

MNoomeHo

CneBa OT MyHKTa MEHIO MMEETCSt MKOHKa C ykasaTenem, 3TO O3Ha4yaeT YTo B ITOM
NyHKTE €CTb MOAMEHI0, KOTOPOE COAEPXKUT AONOMHUTENbHbIE HAaCTPOVKK. Vicnonb3ayiite
ynpasnsioLwme knasuwm (11 ) nnm mMbiwb Ans Bbibopa, a 3atem Haxmute <Enter> unu
ABaX[bl WENKHWUTE NEBYIO KHOMKY MbILLW, YTOObI BbI3BaTb NOAMEHI0. UTOOLI BEpHYTHCS
B FMaBHOE MEHI0, NPOCTO HaxmMuTe <Esc > nnu wenkH1Te npaBoi KHONKON MbILLN.
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MeHio OC

[laHHOe MeHI0 npefHas3Ha4yeHO [Ans OMNbiTHbIX MNOnb3oBaTene W npefocTaBnseT
Bo3MoxHocTu Ans “Overclocking (pasroHa)” cuctemsi.

msi;

Temperature

CcPU BE"C

— = e e e o
29<

0 TANDARD | [ oC Geniell
mode

SETTINGS e 0. 0o BROWSER

UTILITIES

[Enabled]

SECURITY

* PasroHsaTts MK BPY4YHYIO peKOMeHAYeTCA TOJIbKO OrlbITHbIM MoJs1b30BaTesisiM.

* [lpousBoaunTenb He rapaHTUPyeT yCrneLHOCTb pasroHa. HenpasunbHoe BbinonHeHne
pasroHa MoXeT NPUBECTY K aHHYIMPOBAHWIO rapaHT1m 1 CEPbE3HOMY MOBPEXAEHUIOb
obopynoBaHusl.

* HeonbITHbIM nonb30BaTesnam, pPEeKomMeHayeTCcsA UCnosib30BaTb OC Genie.

» Current CPU / DRAM Frequency

[aHHble anemeHTbl oTobpaxatoT TakToByto YactoTy CPU un 6bicTpogeincTeme namaTu.
TonbKo ANs YTeHus.

» CPU Base Frequency [10KHZz]

OTOT NyHKT MO3BONSET YCTaHOBWUTb TakToByto 4dactoTy Base clock CPU (B 10KHz
increments). IameHeHne 3aToro napameTpa obecneunBaeT BO3MOXHOCTb pasroHa CPU.
BHMMaHWe, BO3MOXHOCTb YCMELLHOro pa3roHa U cTabuiibHOCTM He rapaHTUpyeTcs.

» Adjust CPU Ratio

OnpepensieT MHOXUTENb, WUCMONb3yeMbld ANS ONpeferieHns BHYTPEHHeN TaKTOBOM
YacToTbl Mpoueccopa. ATOT KOMMOHEHT MOXHO U3MEHSATb TONBbKO B CryyYae NoAAEP KM
npoLeccopoM AaHHOW PYHKLUN.

> Adjusted CPU Frequency

OTOT NYHKT nokasbiBaeT TekyLyto YactoTy CPU. Tonbko Ang YTeHus.

» Adjust CPU Ratio in OS

BkntounTe 9TOT NyHKT, OH No3BonsieT BaMm mameHutb Yactoty CPU B OC cpeacTtsom
MSI Control Center.
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> Internal PLL Overvoltage
[aHHbIN NapameTp ucnonb3yeTcs AnsA perynupoBku HanpsbkeHns GAMY (PLL).

»EIST

TexHonorusEnhancedIntel SpeedStepno3sonseTycTaHOBUTLYPOBEHLMPOU3BOANTENBHOCTU
npoLieccopa npu anekTponuTaHuM oT G6atapeu unu ot ceTu. [laHHoe none nosiBnseTcs
TOmbKO B cryvae yctaHoskn CPU, noaaepxvBaroLLEero Ty TEXHOMOMMIO.

> Intel Turbo Boost

OTOT MyHKT Mcnonb3yeTcst AN BKIOYEHWs/ BbIKMoYeHust TexHomoruu Intel Turbo
Boost. OH noBbIlWaeT YacToTy npoLeccopa, Koraa npuknagHble nporpammbl TpebyoT
6Gonbluelt nponssoanTensHocT, 1 TDP npoueccopa 3To No3BoNseT.

»OC Genie Button Operation

OTOT NyHKT ncnonb3yeTcsa ANS BKOYeHUS/ BbikNtoveHns dyHkumum kHonku OC Genie.

> Customize OC Genie

OTOT NyHKT no3sonseT BblibpaTtb, napameTpbl OC Genie HacTporTCsa nonb3oBaTensM
unn Het. YctaHoBka B [MSI] OC Genie no3BonsieT ncnonb3oBaTb COOTBETCTBYHOLLME
napameTpbl OC no ymon4yaHuio Ans pasroHa cuctembl. [pu BbiGope [Customize] Bam
MOXHO HaCTpOWUTb CreAylLWMI cooTBETCTBYOWMIN noagMeHo “Customize OC Genie
option” Bpy4Hyto anst OC Genie.

» Customize OC Genie option

Haxmute <Enter> ans Bxoda B NogMeHIo.

» Customize CPU Ratio

OTOT NyHKT MO3BOMNsAeT onpeaenatb TaktoByt yactoty CPU ans dyHkuymn OC
Genie.

» My GT Overclock

OTOT NYHKT NO3BOMSAET BKMIOYATL/ BbIKMIOYATb Pa3roH BuaeokapT Ansa dyHkummn OC
Genie.

»GT Ratio

OTOT NyHKT MO3BONSIET onpefensTb TakToByk 4vactoTy GT ans dyHkuum OC
Genie.

» Adjusted my GT Ratio

OTOT NyHKT nokasbiBaeT TakToByto yacTtoTy iGPU npwu 3arpyske OC Genie. Tonbko
ONs YTeHns.

» Customize DRAM Frequency

OTOT MyHKT MO3BOMNSET onpeaenaTb TakToByt vactoTy DRAM ans dyHkuumn OC
Genie.

» Adjusted My DRAM Frequency

OTOT NyHKT NokasbiBaeT TakToByto Yactoty DRAM npu 3arpy3ke OC Genie. Tonbko
ONs YTeHus.

» Extreme Memory Profile (X.M.P)

OTOT MYHKT NO3BONSAET BKNOUMTL/BbIKMIOUNTL Intel Extreme Memory Profile (XMP)
npu 3arpyske OC Genie.
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» My OC Genie Intel C-State
OTOT NYHKT Ucnonb3yeTcs Ans BKoYeHus/BbikntoveHns Intel C-State npu 3arpyske
OC Genie.

» My OC Genie Package C State limit
OTOT NyHKT NO3BONSAET onpeaensTtb pexum C-state ana gyHkuun OC Genie.

» My OC Genie Long duration power limit
OTOT NYHKT NO3BOSAET HACTPOUTb JIMMUT MOLLHOCTU B TEYEHUE NPOAOIIKUTENBHOMO
BpemeHu ans dyHkumm OC Genie.

» My OC Genie Long duration maintained
OTOT NyHKT NO3BOJNISIET HACTPOUTL BpeMs paboTbl B TEYEHUE NPOJOIKUTENBHOrO
BpemeHu ans dyHkummn OC Genie.

» My OC Genie Short duration power limit
OtoT1 MNYHKT MNO3BONAeT HacTpouUTb JIMMUT MOLHOCTU B Te4YeHUe KOPOTKOro
npomexyTka BpemeHn ansa dpyHkummn OC Genie.

»My CPU Core Voltage/ My OC Genie CPU 1/0O Voltage/ My OC Genie DRAM
Voltage/ My OC Genie GPU Voltage

3T NyHKTbI UCMONb3YlOTCA ANs onpedenexust Hanpspkennss CPU, namsatn, GPU u

ynnceta anst pyHkumm OC Genie.

> Current CPU Core Voltage/ Current CPU I/O Core Voltage/ Current DRAM Voltage/
Current GPU Voltage

3TN nyHKTbI MoKasbiBalT Tekyllee HanpspkeHne CPU/ CPU 1/O/ DRAM/ GPU.

TonbKo AN YTeHUs.

» DRAM Reference Clock
OT1oT nyHkT no3sonsieT onpenenste DRAM Reference Clock ans CPU. O6patute
BHVMMaHWE Ha TO, YTO YCMELUHOCTb pa3roHa He rapaHTUpyeTCs.

» DRAM Frequency
OTOT NyHKT nUcnonb3yeTcs anst perynuposanns YyactoTel DRAM. ObpaTtunte BHUMaHWe
Ha TO, YTO YCMEeLIHOCTb pa3roHa He rapaHTupyeTcs.

> Adjusted DRAM Frequency
OTOT NyHKT NokasbiBaeT TekyLuyto YactoTy DRAM. Tonbko Anst YteHus.

» Extreme Memory Profile (X.M.P)
OTOT MyHKT NO3BONAET BKNOYMTL/BbIKMIOUMTL Intel Extreme Memory Profile (XMP). 3a
[oMoNHUTENbHON MHopMaLment obpallaiTeck Ha oduumanbHbli BebcanT Intel.

> DRAM Timing Mode

Onpepenset 6yayTt nu tanmmHrn DRAM koHTponupoBaTbcs AaHHbIMu u3 SPD (Serial
Presence Detect) EEPROM Ha mogyne DRAM. MNpu Bbibope 3HaveHns [Auto] TainMuHrin
DRAM, Bknto4as MyHKTbl MEHI0, NMepeyvcrieHHble HuxXe, yctaHasnusaiTcs BIOS B
COOTBETCTBMU C AaHHbIMM 13 SPD. YcTaHoBka 3HaveHus B [Link] nnu [Unlink] nossonsiet
BPYYHyt0 perynupoBaTb TanmuvHrn DRAM fOCTynHblE B 9TOM MEHIO U NMEPEXoauTb B
nogmerto «Advanced DRAM Configuration» («PacwmpeHHas koHdurypauuss DRAM»).

» Advanced DRAM Configuration
Haxxmute <Enter> ons Bxoga B NoAMEHH0.
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» Command Rate
[aHHasi HacTpolika onpegensieT CKOPOCTb BbINONHEHUs1 kKomaHg DRAM.

»tCL

KoHTponupyeT Bpems 3agepxkun CAS, koTopoe onpeaensieT nepvog (B TakTax)
MEXAyY NoNyYEHNEM KOMaHbl YTEHUS U HAYarioM e€ BbIMOSTHEHUS.

»tRCD

MosBonsieT onpeaenuTb Bpems nepexofa ot RAS (cTpob agpeca ctpoku) k CAS (cTpob
apgpeca cronbua). Yem MeHbLLEe TaKToB, TEM BbiLLIE CKOPOCTb paboTkl namaTn DRAM.
»tRP

KoHTponmpyeT 4ncno yuknos, kotopoe MoxeT npeasapskate RAS (cTpob agpeca
cTpoku). Ecnn RAS He paeTcss OCTATOMHO BPEMEHU Afs1 HAKOMMEHWs nepen
obHoBneHnem DRAM, aaHHble B DRAM He coxpaHsaTcs. OTOT MYHKT NPUMEHUM,
KOrfia B CUCTEME YCTaHOBMEHA CMHXPOHHasi namaTb DRAM.

»tRAS

OnpepensieT Bpems, Tpebyemoe RAS (cTpoby agpeca CTpOKM) Afsi CHUTbIBAHNUS U3
SIYEKN NaMsTU UNK 3annucun B Hee.

»tRFC

OTOT NyHKT onpefensieT Bpemsi, kotopoe RFC 3aTpaunBaeT Ha YTeHWe 1 3anvcb B
AYerKy namsaTu.

»tWR

OnpegensieT MVHMMAarbHYHO BPEMEHHYID 3a[epXKy MeXZy BbIMOMHEHNEM
onepauun 3anucy 1 KomaHaon npeasapsaa. [ossonser yeunutensam cyYMTbiBaHUS
BOCCTaHOBUTb A@HHbIE B f4eikax naMsTu.

»tWTR

OnpepensieT MUHUMarnbHY0 BPEeMEHHYI0 3a4ePXKKY MEXAY BbINOSIHEHMEM onepaLmm
3anucy U KOMaHAOW CHUTbIBAHUS cTonbua; Mo3BOMnseT cucTeme BBOAA/BbIBOAA
COPOCUTb HaNPSKEHNS HA YCUNUTENSIX CYUTLIBAHWS NEpe/ BbINOMHEHUEM KOMaHAbI
CUUTBIBAHMS.

»tRRD

[MapameTp onpenenseT 3agepxKy nepexofa OT akTUBHOrO-K-akTVUBHOMY COCTOSIHUIO
Onsi pasHbix 6aHKOB.

»tRTP
BpemeHHoOI MHTepBan Mexay KoMaHaamu CYUThIBaHUS U Npeasapsiga.

»tFAW
[aHHbIV napameTp nucnonb3yeTcs AN HacTPoWikv cuHxpoHusauum tFAW (3agepxka
aKTUBaLUM YeTbIPeX OKOH).

»tWCL
[aHHbIi napameTp ncnonb3yetca Ana cuHxpoHusauum tWCL (3apgepxka curHana
3anucu CAS).

»tCKE
[aHHbIN NapaMeTp UCMONb3yeTCst AN YCTaHOBKM LUMPUHBI MMMyfbca mogynsa DRAM.

»tRTL
[aHHbIM napameTp ncnonb3yeTca Ond YCTaHOBKM HaCTpPOEK 3adepXKu npuema-
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nepegavu.

» Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Haxmunte <Enter> ans Bxoga B NOAMEHI. 30€Cb MOXHO U3MEHATbL TAWMUHT NaMsiTU
ONs KaKgoro kaHana.

»GT OverClocking
OTOT MyHKT NMO3BOMSIET BKMIOYUTL/ BbIKIOUYNATL Pa3roH BUAEOKaPTbI.

»GT Ratio
Ota HaCTpoﬁKa KOHTPONMPYET OTHOLLUEHNe TaKTOBOW 4acToThl BMD,eOKaprI,LITOGbI OHa
pa60TaeT B pa3HbIX coOYeTaHUAX 4acToT.

> Adjusted GT Frequency
OTOT NyHKT NokasbiBaeT TekyLuyto YactoTy iGPU. Tonbko ons yteHus.

» Spread Spectrum
Ota dyHKkums cHwkaeT nomexu EMI (Electromagnetic Interference), reHepupyemblie
CrNaXKeHHbIMN MMMySbCamn MOAYMSALMOHHOrO TaKTOBOro reHepaTopa.

BHUMaHNE

» Ecnu y Bac HeT npobriem c nomexamu, octaBbTe 3HaqeHue [Disabled] (3anpeLyeHo)
47159 nydLeii ctabunbHocTy u npondsoauTenisHocTu. O4HaKo, ecriv y Bac BO3HUKAKT
BIIEKTPOMArHUTHbIE MomMexu, Bblbepute Spread Spectrum Ansi ux yMeHbLLIEHUS.

* YUem 6onbwe 3HayeHne Spread Spectrum, Tem Huxe OyaneT ypoBeHb
BN1EKTPOMArHUTHbIX MOMEX, HO CUCTEMA CTaHET MeHee cTabunbHou. [ns Bbibopa
noaxoasiLero 3Ha4yeHusi Spread Spectrum, cBepbTeCb CO 3HaYEeHUSIMU YPOBHEN
N1EKTPOMArHUTHbIX MOMEX, YCTaHOBIEHHbIX 3aKOHOAAaTeIbCTBOM.

* He 3abygbTe 3anpetuTb ucrnonb3oBaHue yHKumm Spread Spectrum, ecnv Bbi
«pasroHsieTe» CUCTEMHyr nnaty. OTo HeobxoauMo, Tak Kak Aaxe HebosnbLUoi
Apebesr curHanoB TaKTOBOro reHepaTopa MOXET MPUBECTU K OTKa3y «pa3orHaHHOro»
npoyeccopa.

»Vdroop Control
3TOT NyHKT ucnonb3yeTcs Ans Bblbopa pexuvma VDroop control.

»CPU Core OCP Expander

OTOT NYHKT MCMONb3YeTCA ANS paclUMpeHns nuMuTaumum 3allmTbl OT Neperpysku no ToKy
(Over Current Protection) CPU. Bonee Bbicokoe 3HaveHue paclumpeHusi obosHavaeT
6onee manyt 3awmty CPU. MNoatomy noxanyiicTta, perynupyite HanpsbkeHne CPU
BHVMMAaTENbLHO NPU HEOOXOAUMOCTH, B MPOTUBHOM Cryyae a1o noBpeant CPU.

»CPU Core Engine Speed

OTOT MyHKT MO3BOMSET YBENUYUTbL CKOPOCTb pabotbl PWM ansa crabunusnpoBaHusi
HanpshxeHns CPU Core n MMHUMN3NPOBaHUS Anana3oHa BOSHbI. [oBbILLIEHNE CKOPOCTU
pabotel PWM npusenet k Bbicwen Temnepatype MOSFET. Moatomy noxanynicra
ybeoutecb B TOM, YTO cMCTEMaA OXNaXAeHWst xopollo nogrotoBneHa ana MOSFET
npexae Yem yBennunTb 3HaveHuve.

»CPU Core Voltage/ DRAM Voltage/ GPU Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU
PLL Voltage/ DDR_VREF_CA_A/DDR_VREF_CA_B/DDR_VREF_DA_A/DDR_VREF_
DA_B/ PCH 1.05

3TV NyHKTbl UCMONb3YIOTCA ANs perynupoBkn HanpsbkeHun CPU, namsatn, GPU u
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vuncerta.

> Current CPU Core Voltage/ Current CPU I/O Core Voltage/ Current DRAM Voltage/
Current GPU Voltage
3T NyHKTbI NoKasbiBatloT Tekyllee HanpsbkeHne CPU/ CPU 1/0/ DRAM/ GPU. Tonbko
ANs YTEeHWs.
» Overclocking Profiles
Haxmute <Enter> gns Bxoga B NnoAMeHH0.

» Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Haxmunte <Enter> ans Bxoga B NogMEHH0.

» Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

YKaxuTe umsi B 3TOM none.

» Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

CoxpaHuTe TekyLme HacTPOVK1 pasroHa Ans BbibpaHHoro npoduns Ha M3Y.

> Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
CoxpaHeHwue/yaaneHne HacTpoek npochuns pasroHa Ha M3Y.

» OC Profile Save to USB
CoxpaHeHue TeKyLMX HacTpoek pasroHa Ha npmeog USB.

» OC Profile Load from USB
3arpyska coxpaHeHHbIX HacTpoek ¢ npusoga USB.

» CPU Specifications

Haxmute <Enter> gna Bxoga B noameHio. B gaHHOM noameHio copepatcs Bce
kntoyeBble pyHkumMn CPU. 3Ta nHdopmauus 3aBucuT OT MOAENU U MpefHasHaveHa
TONbKO ANs YTeHus. [Ina npocmoTpa 3Ton MHdopmauum HaxmuTe Ha [F4].

» CPU Technology Support

HaxmuTe <Enter> gns Bxoga B nogmeHo. B AaHHOM nopgmeHto oTobpaxatotcs

YHKLMK, YCTAHOBMEHHbIE B NpoLeccope. TOMbKO ANs YTEHWS.
»MEMORY-Z
Haxmvmute <Enter> pgna Bxoda B noAamMeHw. B gaHHOM nogmeHi0 OTpaxeHbl Bce
HaCTPOWKN 1 napameTpbl cHXpoHu3aumm DIMM. 3Ta nHdopmaums 3aBucuT oT Mogenm
1 NpegHasHayeHa ToMbKo ANs YTeHus. [Ing npocMoTpa 3Ton UHOPMaLIMN HAaXMUTE Ha
[F5].

» DIMM1~4 Memory SPD

Haxmute <Enter> ana Bxoga B nogMeH0. 3TO NOAMEHIO Noka3blBaeT NHOpMaLmIo
06 yCTaHOBMNEHHBIX MOAYNSAX NAMATY.

» CPU Features
Haxmute <Enter> gns Bxoga B NOAMEHH0.

» Active Processor Cores
StoT NYHKT NMO3BONAET 3aaTb YNCIIO aKTUBHbIX A4ep npoueccopa.
» Limit CPUID Maximum

[aHHbIi  nNapameTp rpaHW4MBaeT [OMYCTUMYIO CKOPOCTb Mpoueccopa npu
ncnonb3oBaHun ctapbix Bepcuii OC.
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» Execute Disable Bit

MoxeT npegoTBpaTuTb onpeaesfieHHble BUAbl aTak Tuna «nepenofnHeHne 6ycbepa»,
Koraa BpenoHOCHble MporpamMmbl MblTalOTCA UCNOJNHUTL KO4 AnA YHUYTOXEeHUA
CUCTEMBbI. PeKomeHnyech He OTKIN4aTb AaHHYH Onuyuto.

> Intel Virtualization Tech

YnydwaeT BupTyanusauyuio U MNO3BOMSET CUCTEME [eNCTBOBaTb B KavecTse
HECKONMbKMX ~ BUPTYyamnbHbIX cUCTEM. [lononHuTenbHble CBEAEHWS CM. Ha
odmumanbHom Beb-cavite Intel.

> Intel VT-D Tech

OTOT NYHKT MCMOMb3yeTcs ANS BKOYEHWUs/BbIkOYEHNA TexHonorun Intel VT-D.
[ononHuTenbHble CBeAeHUsI CM. Ha oduumansHom Beb-caiTe Intel.

» Power Technology

[aHHbIV NnapameTp NO3BOMSET YCTAHOBUTbL PEXMM UCMONb30BaHMA TexHonoruu Intel
Dynamic Power.

» C1E Support

BkntoyaeT cuctemy Ansi CHUXeHUst aHepronoTpebneHus npu npoctoe CPU. He Bce
npoueccopbl nogaepxusatoT dyHkumo Enhanced Halt (C1E).

» OverSpeed Protection

OtcnexwviBaeT TOK, notpebnsembin LM, u sHepronotpebneHve; ecnu OHO
npeBbIlLaeT OnpefeneHHbIn ypoBeHb, NPOLeccop aBTOMaTMYeCKW YMeHbluaeT
TaKTOBYIO YacToTy. [pun pasroHe aTy OYHKLMIO PEKOMEHAYETCA OTKMIOUNTb.

> Intel C-State

C-state — cocTosiHMe ynpaBnenus sHepronoTpebneHnem, onpeaensoLee NpocTomn
CHCTEMbI U NMOHMXatoLLIee 3HepronoTpebeHne CooTBETCTBYIOLLIMM 06pa3om.

» Package C State limit

[HaHHbIi napameTp no3BonseT BbiopaTh pexum C-state.

> Long duration power limit (W)

[laHHbI NapameTp Mcrnonb3yeTcs Ans YyCTaHOBKM NpefenbHoi mowHocT TDP ans
AnuTenbHon paboThbl.

> Long duration maintained (s)

[aHHbI napamMeTp ucnonb3yeTcss ANs YCTaHOBKM BpPeMEHU OOCMyXMBaHUS npu
yCTaHOBKe npeaenbHON MOLHOCTY ANst ANUTENbHOW paboTbl.

> Short duration power limit (W)

B paHHom none ycTaHaenuBaeTcs npefenbHas  MolHocTb  TDP  npwu
KpaTkoBpeMeHHow paboTe.

» Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)

OTOT NyHKT MO3BONSAET perynvMpoBaTe NMUMUT molHoctn TDP ana nepsuyHoro/
BTOpUYHOro plane turbo.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit

OTU NYHKTbI NOKa3blBaOT YacTOTHbIV numut ans CPU aaep 1/2/3/4.
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OGHoBneHue BIOS ¢ nomoLukto Live Update

B naHHoM pasfene pacckasbiBaeTcs 0 TOM, kak 06HoBUTE BIOS ¢ nomoLLbto NpunoxeHns
Live Update, nepea Bxogom B onepawuymoHHyto cuctemy. [Npu nogknoyeHnn k IHTepHeTy
Live Update aBTomatuyeckn obHoBnset BIOS. [ns obHoBneHusa BIOS ¢ nomolubio
npunoxenus Live Update cnepynte cneayowmm ykasaHUsm:

1. HaxwmuTe Ha kHonky Live Update m B meHio BIOS UTILITIES (CIY>XEBHbIE
MPOIrPAMMBI BIOS). (TpebyeTcsa npeaBaputensHasa yctaHoBka Winki).

[=] LiveUpdate S

lit connections

U can activate the connection by clicking
- | this icon. Use connection editor to add new
and to change settings if necessary.

sl EAEAED

2. YcTaHOBUTE MOAKIIOYEHME, NMPU HEOBXOAMMOCTU HaxaB Ha KHOMKY HacTpoiiku
3. HaxmuTte Ha kHonky “[anee” .

LiveUpdate s

Ipdate Information :
information :
‘Download ROM file :

Verification :

Status

.

4. Live Update aBTomaTmyecku oGHapyxumBaeT Bepcuto BIOS u  3arpyxaer
COOTBETCTBYIOLLMIA dhann.

Confirmation

5. Haxwmure Ha kHorky noarsepxaenus [JEM ans o6Hosnenmst BIOS.

BHUMAHNE

He o6Hosnsiite BIOS, ecnv cuctema pabotaet HopMasibHO.
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CseaeHust 0 nporpaMMHOM obecneveHnm

YcTaHoBWTE B MPUBOA ONTUYHECKUX AUCKOB NpUnaraeMblii K CACTEMHON Nnate KoMnakT
anck «Driver/Utility». YcTaHoBKka 3anycTtuTtcsa aBTomatudecku. Beibepute gpansep
unu cnyxebHyto nporpammy 1 cnepyiTe MHCTPYKLUMAM Ha aKpaHe AN 3aBepLUeHUs
yctaHoBku. Cogepxumoe Disc-gncka ¢ gpanBepamm 1 CnyxebHbIMU nporpamMmmamMu:
- Driver menu (MeHto gpaviBepoB): Ha Hem copepxaTcs [OCTYMNHbIe ApariBepbl.
[ns ucnonb3oBaHWs yCTPOMCTBA YCTAHOBUTE HYXHbIA ApanBep.
- Utility Menu (CnyxebHble nporpammel): [Inck NO3BONSIET YCTaHOBUTb MMEOLLIEEeCs
Ha HeM NMpvKnagHoe nporpaMmMmHoe obecneveHue.
- Service base menu (CepsucHble nporpammbl): C MOMOLLbIO AaHHOTO MEHIO
MOXHO BbIATU Ha ocuumanbHblii Be6-canT komnaHum MSI.
- Product info menu (MHdopmauus o npoaykre): OTobpaxaeTcs nocnegHss
MHGOpMaLus No NPpoayKTy komnaHum MSI.
- Security Menu (MeHio BesonacHocTb): CopepXuT MNOnesHyl aHTUBUPYCHYHO
nporpammy.

BHUMaKNE,

[na nonyyerns nocnenHux Bepcuii aparvisepos n myukpornporpamvm BIOS, nossonsiowmx
MOBLICUTL NPON3BOANTENTBHOCTL CUCTEMBI, ObpalyanTech Ha oguymnanbHbii Beb-cant
KommnaHum MSI.
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YcTtaHoBka Winki

[na pa6otbl ¢ BIOS BROWSER (Be6 6paysep B BIOS) n UTILITIES (CINY>XXEBHbIE
MPOrPAMMBbI) Heobxopuma npepaputenbHasa yctaHoBka Winki B OS Windows
(nakeT ycTaHOBKV HaxoauTCst Ha Avcke ¢ apavisepamu MSI).

[nsa ycranoskn Winki BbinonHWTE cnepyowne AencTBms:

msi %

mainboard

CHIPSET

1. Bkniouute komnbtotep u Borigute B OC Windows.

N

BcTaBbTe anck gpaiisepos MSI B onTuyeckuii npueo4. ABTOMaTUYECKU NOSIBNSIETCS
3KpaH yCTaHOBKM.

LLlenkHuTe Ha Bknagke Driver (Opavisep).
Haxmute Ha kHonky OTHERS (MPOYME).
Bei6epute Winki ans Havana yctaHOBKM.

S

Mocne 3aBepLUeHNst yCTaHOBKY Nepesarpy3uTe KonvbiloTep.
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